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Redes de Alta Velocidade
Cabeamento Estruturado
Autores: Vicente Soares Neto, Adelson de Paula Silva
e Mario Boscato C. Junior - 304 pag.

As redes de alta velocidade somente poderéao ter
sucesso, suportadas pela tecnologia de Cabeamento
Estruturado. Este livro, pela sua prépria concepgao,
nao tem por objetivo um carater conclusivo, mas sim
possibilitar aos profissionais da area, estudantes e
professores uma linha de aprendizado
basico e sistematico sobre o assunto. Na|

éfi,‘mbamnmi sua esséncia, o livro abrange de forma|
: :irclﬁ‘lnl‘l?:ﬂnﬂ atual a teoria basica para o Cabeamento |

Estruturado, os pontos relativos ao planeja-
mento e projeto, bem como os cuidados que
devem ser tomados quanto a instalagao,
operacao e manutencao desses sistemas.
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| Empresariais, Terminais Telefonicos, CATV
| entre outros.

Telecomunicacoes
Evolucao e Revolucao
Autor: Antonio Martins Ferrari - 328 pag.

O principal objetivo do autor com este livro € ampliar
os conhecimentos dos leitores sobre Telecomunicagoes,
tornando acessiveis os principais conceitos e idéias. Parte
de um breve resumo da evolugao histérica das telecomu-
nicagdes e se desenvolve agregando progressivamente
ingredientes com maiores detalhes. Abrange: Telegrafia,
Telex, Telefonia, Rede Telefénica, Trafego, Central
Comutadora, Sistemas Eletromecanicose :
Hibridos, Ambiente de Rede, Evolugéo do mnomumcmois
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SPC, Multiplexagao, Tarifagéo, Projeto de
Rotas Opticas, Telefonia Mével, Telefones
sem fio, ISDN e Internet, Comunicagdes

Autor: Edson D'Avila - 240 pags.

MONTAGEM, MANUTENGCAO E CONFIGURAGAO DE COMPUTADORES PESSOAIS

Este livro contém informagdes detalhadas sobre montagem de computadores pessoais. Destina-se
aos leitores em geral que se interessam pela Informatica. E um ingresso para o fascinante mundo
do Hardware dos Computadores Pessoais. Seja um integrador. Monte seu computador de forma
personalizada e sob medida. As informacdes estdo baseadas nos melhores produtos de informatica.
llustragdes com detalhes irdo ajudar no trabalho de montagem, configuracdo e manutencgéo. Escrito numa
linguagem simples e objetiva, permite que o leitor trabalhe com computadores pessoais em pouco tempo.
Anos de experiéncia profissional séo apresentados de forma clara e objetiva.

| TELEFONIA E CABEAMENTO DE DADOS
| Autor: Valter Lima - 216 pag.

‘ Existe diferenca entre os cabos de uma rede ponto
| aponto e de uma rede cliente servidor? Como ligar uma
extensdo de um ramal ou linha telefénica? Como contar
os pares de um cabo telefénico e identificar uma linha
entre as varias instaladas em um edificio residencial ou
comercial? Quais sao os acessorios e ferramentas do
instalador de redes telefénicas e de computadores, e
como utiliza-los? Estes sdo apenas alguns dos temas
tratados neste livro, que abrange desde os
principios basicos de telefonia fixa até a
instalacao e programacao de uma central
telefdnica de PABX, além de técnicas de
manutenc¢ao e dos principais tépicos e
dicas para instalacao de uma rede de
dados e conexao com a Internet.

Disque e Compre (11) 6195-5330, no site www.sabermarketing.com.br
ou verifique as instrugdes na solicitagdo de compra da tltima pagina.

PROCESSADORES Intel
Autores: Renato Rodrigues Paixao e
Renato Honda - 176 pag

O objetivo principal deste livro é apresentar a evolugao
dos Microprocessadores da Familia Intel, partindo do
processador 4004 até o Pentium lll, e as tecnologias
introduzidas com eles, tais como: MEMORIA CACHE,
MMX, EXECUCAO DINAMICA, DIB, AGP, entre outras.
Sao apresentadas também as caracteristicas técnicas
de Chipsets, Memérias DRAM e comparagdes de
desempenho entre os prodessadores, levando-se em
conta os trés vetores (INTEGER, FP e
MULTIMEDIA), tornando o livro uma exce-
lente fonte de informacao e também auxi-
liando na escolha adequada de proces-
sadores, memorias e chipsets para a
aquisicao de PCs, ou especificagdo de
Hardware para consultores ou departa-
mentos técnicos.
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Como expandir negécios ou agregar maior valor aos servicos
que prestamos diariamente? Essas sao reflexdes que todo
profissional deve fazer com uma certa freqiéncia, mas que
parecem demandar um tempo maior de atengao, nessa época
do ano. Isso nos motivou a fazer um trabalho sobre manutencao
de placas-mae, uma das matérias principais dessa edicao.

Assim, esperamos ter contribuido para a apresentacao de
uma nova oportunidade de atuagao aos profissionais envolvidos
com a manutengao de PCs. Além disso, procuramos ser o
mais didatico possivel, de modo a romper de vez com o estigma
de que consertar uma placa-méae é uma atividade muito complexa e inviavel
de se realizar. Para tanto, fizemos inumeros testes em nosso laboratério e
constatamos que é possivel fazer muita coisa, mediante a aplicagado de alguns
conceitos basicos, aliado a uma boa dose de criatividade.

Cumpre registrar também que nosso laboratério nunca esteve tao freqlientado
como nas Ultimas semanas. E que além da matéria anteriormente citada e
de inUmeras outras, através das quais avaliamos novas tecnologias e padroes
que estao chegando ao mercado (coolers, AGP 8X e SerialATA), imagine que
iniciamos um projeto de refrigeragao liquida para microprocessadores!? E
o que é melhor, dentro de uma proposta originalissima, sob o lema “o que
vale é a criatividade”, que esta sendo tocada adiante pelo Marcus Brandao,
um membro de nossa equipe.

Por ultimo, ndo poderia deixar de convida-lo a colaborar conosco em mais
esse ano que se inicia. Vamos 14, envie seus comentarios e sugestdes, ou quem
sabe, tenha seus artigos publicados aqui na PC&CIA. Fico no aguardo de seu
contato e que vocé tenha um feliz 2003!

Fernando Ramos da Silva
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Hardware

Desde os antigos 286 os microcomputadores PC-AT trazem opg¢oes de configuracoes através de um software
armazenado namemoaria ROM. Com ele podemos definir ajustes primarios que interferem de forma significativano
desempenho e na estabilidade dos nossos computadores. Neste artigo mostramos as opcoes mais importantes
e seus respectivos parametros, desde os computadores da classe Pentium e compativeis, até os atuais.

SETUP ?!

As memodrias ROM dos microcomputadores PC-AT
contém dois softwares muito importantes para o bom fun-
cionamento de todo o sistema. Um deles é o BIOS (Basic
Input/Output System - Sistema Basico de Entrada/Saida)
que entre outras funcdes, controla o Hardware do PC; o
outro é o CMOS Setup.

Quando dizemos que “fizemos 0 SETUP”, na realidade
queremos dizer que terminamos de fazer os ajustes pri-
marios de um microcomputador, mas esses ajustes nao
produzem seus efeitos no CMOS e sim no BIOS, por isso
o termo BIOS Setup seria mais adequado.

Se traduzirmos SETUP para a lingua portuguesa tere-
mos pura e simplesmente “ajustar, ajuste” e é exatamente
essaaidéia, fazer ajustes iniciais para o bom funcionamento
de nossos computadores.

E o CMOS ?

CMOS é uma sigla que significa Complementary Metal
Oxide Semiconductor. Essa sigla ndo sugere um funcio-
namento, um novo padrao ou mais um termo estranho
da computacgao, ela apenas diz respeito a sua natureza
semicondutora e faz referéncia ao material envolvido em
sua fabricacdo como metais, 6xidos metalicos e o silicio,
a base do semicondutor (Figura 1a).

Normalmente empregamos o termo CMOS relacionado
aum tipo de memadria RAM que armazena os ajustes feitos
a partir do CMOS Setup.

As placas-mae de classe Pentium fabricadas antes do
langamento do Chip Set Intel 430TX possuem um chip
de CMOS avulso, normalmente localizado préximo aos
slots ISA.

Os Chip Sets mais novos do que 0i430TX ja trazem o
CMOS embutido na Ponte Sul (South Bridge) do préprio
Chip Set ( Figura 2).

Marcus Brandao de Moura

=t

Chip CMOS (A), ROM (B) e bateria do CMOS (C) de
uma placa-mde classe Pentium - chipset Intel 430FX.

Circuito Ponte Sul (A) do Chip Set VIA KT333 -
CMOS embutido.
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Essa memodria precisa estar constantemente alimen-
tada para que seu contetido nao seja perdido. E por isso
que existem aquelas baterias presentes nas placas-mae
(Figura 1c).

Essas baterias garantem a manutengéo do conteudo
do CMOS. As mais antigas eram recarregaveis, periodi-
camente uma ou outra apresentava vazamento e deixava
derramar seu conteudo &acido, avariando trilhas elétricas
e alguns componentes mais proximos.

Depois as baterias recarregaveis passaram a ser lacra-
das em involucros plasticos, o que impedia o vazamento
de seu conteudo. Atualmente s6 encontramos baterias
alcalinas, lacradas e nao recarregaveis, normalmente de
especificacado CR-2032 e variantes como DL-2032 para
as Duracell.

Em funcéao do baixissimo consumo de energia elétrica
pelos CMOS atuais, estima-se que uma boa bateria alcalina
possa durar até 5 anos.

Importancia do SETUP

E decepcionante notar que algumas empresas, bem
como alguns profissionais ainda nao fazem um bom ajuste
de SETUP. Muitas vezes isso pode resultar em perfor-
mance aquém da esperada e também em instabilidade
do sistema.

Comumente séo ajustadas as opgoes referentes aos
microprocessadores, a data e a hora, enquanto que as
demais opgdes ficam no modo automatico.

Serao apresentadas neste artigo as principais opgoes
de SETUP, que mais influenciam no desempenho e na
estabilidade.

Entrando no SETUP

Deste ponto em diante neste artigo, seréo aborda-
das as caracteristicas mais comuns e que normalmente
estdo presentes na maioria dos sistemas. Eventual-
mente uma ou outra op¢ao aqui abordada pode diferir na
descricdo, parametros e até mesmo ao Menu a que
pertencem.

O mais importante é saber em que atua cada opgao e
como podemos melhorar nosso sistema, deixando de lado
0s parametros padronizados e as lentas autodetecgdes.

Para entrarno SETUP pressione atecla“Delete” durante
o Boot. Alguns fabricantes utilizam uma outra tecla ou
conjunto de teclas para se ter acesso ao SETUP.

Por exemplo, a Intel utiliza em suas placas-mae a
tecla F2.

Se aplaca estiver sendo ligada pela primeira vez localize
o jumper “Config Jumper” ou “BIOS Config” e coloque-o
na posicao 2-3.

Assim que o sistema for ligado, entrard automaticamente
no SETUP e exibirda um menu extra, que normalmente nao
é exibido, chamado de “Maintenance”, com detalhes sobre
o microprocessador e configuragdes avangadas.

Hardware

Ao salvar suas configuragdes sera apresentada uma
mensagem orientando-o a desligar o computador e reco-
locar o “jumper” na posicdo 1-2. Esta posigcao é a unica
que permitira realizar um boot normal, pois a posicao 2-3
é destinada a manutencao e programacao de SETUP e
a remogao total do jumper implica na ativagao do modo
especial de recuperacdo de BIOS ( Recovery BIOS ).

Ja a Acer emprega um conjunto de teclas:
“Control+Alt+Esc” para permitir o acesso ao CMOS
Setup.

Verifique no manual do seu computador ou da sua placa-
mae como proceder para entrar no SETUP.

Comandos do CMOS SETUP

Os principais CMOS Setup, atualmente em produgéo,
utilizam uma interface em texto totalmente navegavel pelo
teclado, através dos comandos constantes na tabela 1.

Tecla

- Navega pelos Menus e Opgdes

Fungao

a todos os dispositivos IDE

entre os Menus nos Win BIOS

Tabela | -

Principais comandos do CMOS Setup.

Essa interface tem destaques em cores diferentes.
Normalmente a cor de fundo € azul, as letras sao brancas
e o cursor de selecao costuma ser amarelo, vermelho
ou cinza. As opc¢des cujas letras estiverem em uma cor
com menos contraste em relagéo ao fundo azul, como por
exemplo azul claro, indica haver indisponibilidade para
alteracao de valores.

Em computadores mais antigos de classe 486 ou Pen-
tium havia alguns CMOS Setup desenvolvidos pela AMI -
American Megatrends Inc, com uma interface de janelas
semelhante ao Windows 3.1. Esse SETUP chamava-se
Win BIOS (Figura 3) e nele podia-se trabalhar nao s6 com
o teclado, mas também com o mouse.

Menu Standard CMOS Setup

Neste Menu temos as informagdes mais elementares,
mas engana-se quem pensa que ele tem menos importan-
cia. Alias, ¢ um dos mais importantes, pois € nele que pode-
mos ocultar mensagens de erros em alguns SETUPs.

Infelizmente isso pode ser feito intencionalmente para
enganar pessoas de boa fé, bastando apenas alterar o
parametro da opg¢ao Halt On para “no errors”. Dessa forma
o sistema nunca fara uma parada se encontrar alguma
falha durante o POST (Power On Self Test - Auto Teste na
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AMIBIOS Setup
(€)1993, American Megatrends Inc.

American
Megatrends

Utitity

?

Detect C Detect C

¥

Security Detault

g

Password Anti-Virus Original Optimal Fail-safe

Set Advanced Features AlteH: Help

I RES CMOS Setup de uma placa-mae para 486 -
op¢do de navegagdo com o mouse.

Inicializacao), um teste realizado nos “principais compo-
nentes” toda vez que se liga o computador.

Se o parametro “all errors” for selecionado, o sistemafara
uma parada e exibira uma mensagem no monitor alertando
para um eventual problema que fora identificado. Essa
é a melhor opgédo para um usudrio doméstico ou em um
ambiente de escritdrio. Se quiser fazer um teste, experi-
mente ligar o computador com o teclado desconectado.
Tem que haver uma mensagem de erro, caso contrario...
ja sabe o que esta acontecendo, nao é ?

Mas caso tenhamos utilizado um computador relativa-
mente antigo para uma funcao de carater mais profissional,
como fazer um firewall baseado no Linux e nao dispomos
de teclado, mouse, monitor, etc, ndo havera problema,
basta selecionarmos aquele parametro no errors, salvar
as configuragdes do SETUP, desligar o computador, des-
conectar os periféricos e finalmente religar o computador,
ele funcionara “normalmente”.

As outras opgoes do Menu Standard CMOS Setup séo
as seguintes:

T REY Configuracdo recomendada para o parGmetro
Halt On.

- Date - E adata do sistema. Antigamente ela estavano
formato mm.dd.aa, mas atualmente todos os BIOS trazem
o formato mm.dd.aaaa.

A data programada no CMOS Setup sera utilizada
também pelo sistema operacional compativel com tecno-
logia Plug and Play.

Nota-se que o dia da semana é ajustado automatica-
mente, nao ha ajuste manual para ele.

- Time - A hora do sistema no tradicional formato
hh:mm:ss.

-Hard Disks - Normalmente existem duas opg¢oes para
cada controlador de dispositivos IDE, o que resultanum total
de quatro: Primary Master, Primary Slave, Secundary
Master e Secundary Slave.

E melhor detectar todos os dispositivos IDE manual-
mente no CMOS Setup e evitar a autodetecgao durante o
boot, assim o processo de boot ficara ligeiramente mais
rapido.

Para detectar os dispositivos IDE, basta selecionar cada
um deles e apertar a tecla enter ou entéo, dependendo
do CMOS Setup, apertar a tecla F3 para detectar todos
de uma so vez.

Existe ainda um outro Menu na tela principal do SETUP
chamado IDE HDD Auto detection que é especifico para
detectar dispositivos IDE. Ele exibe trés opgdes para cada
item: LBA, Normal e Large. O préprio CMOS Setup nos
sugere uma opg¢ao, normalmente a LBA, que vem marcada
comum (Y), entretanto, pode haver umamensagemde alerta
para os usuarios ou operadores de sistemas operacionais
derivados do Unix, sugerindo a adog¢éo da opcao Normal.

Hé ainda no Menu Standard CMOS Setup as opcdes
para discos flexiveis: Drive A e Drive B. O padrao atual
para ambos é 3 1/2” 1.44MB.

Menu Advanced CMOS Setup ou BIOS Featu-
res SETUP

- Virus warning - Essa opg¢ao nédo é um anti-virus
controlado por hardware, ela apenas avisa quando qual-
quer virus tenta gravar no setor de boot do HD. Mas
avisa também quando o sistema operacional ou outro
programa tenta fazer o mesmo e isso acaba causando
alguns inconvenientes.

Assim, habilite essa opgdo somente apds instalar o
sistema operacional e sempre utilize um bom software
anti-virus, mantendo-o sempre atualizado.

- Internal Cache ( L1 Cache ) e External Cache ( L2
Cache ) - Essas opcoes referentes as memorias cache
dizem respeito somente a ativacao (enable) e desativacio
(disable). Para um melhor desempenho deve-se habilitar
ambas as opgoes.

Caso seja necessario fazer um teste ou diagndstico
na memoria RAM, deve-se desabilitar as duas opgdes.
Isso deixara o sistema significativamente mais lento, mas
garantira um teste sem qualquer tipo de influéncia das
memorias Cache.
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-L2 Cache ECC Check - Quando se deseja mais segu-
ranca ou quando se esta utilizando memorias com ECC,
ou registradas com ECC, deve-se manter essa opgéao
habilitada. Desabilita-la em um computador com memarias
RAM sem ECC implica um aumento de aproximadamente
4% no desempenho.

Exemplo de Menu Advanced CMOS Setup.

figura 5 -

-SMART for HDD - Os usuarios de microcomputadores
costumam dividir-se em dois grandes grupos: os que ja
perderam um HD e seu conteudo e os que ainda perderao
um HD e seu conteudo, pois nunca se sabe quando havera
um problema grave neste tipo de dispositivo.

Felizmente existe uma opgcdo no SETUP, a SMART
for HDD, que ativa a tecnologia SMART (Self-Monitoring
Analysis Reliability Tecnology), iniciando um monitoramento
de erros ocorridos nas diferentes operagoes realizadas
pelos discos rigidos. Esses erros sao armazenados na
forma de um relatério, no préprio HD, e a medida que se
tornam mais freqUentes ou intensos, um aviso surge para
alertar o usuario.

Além de deixar essa opcdo do SETUP habilitada, é
necessario que se use um software capaz de coletar essas
iﬁformagées e realizar o aviso. Duas boas sugestoes ja
fqram feitas, uma na PC&Cia 10, com o Active SMART 2.12
(www.ariolic.com/download/activesmart.zip ) e a outra na
numero 11,como DTEMP (www.private.peterlink.ru/tochinov/
download.html), que também exibe a temperatura do HD.

- Quick POST ( Power On Self Test ) - Diz o ditado
gue a pressa € inimiga da perfeicao. As vezes é, como
pode acontecer com as opgbes Quick POST e Quick
boot. Ambas permitem que o processo de boot seja
mais rapido, ao deixar de realizar alguns testes do POST.

Assim, alguns problemas podem nao ser detectados
no POST, manifestando-se, infelizmente, apds a carga do
sistema operacional.

E recomendavel, por seguranga, que essas opcdes
do SETUP estejam desabilitadas. Com isso o boot sera
um pouco mais demorado, mas muitos mais componentes
e subsistemas serao testados e se algum problema for
encontrado, o alerta sera feito prontamente.

Hardware

- Boot Sequence - Essa opcao estava presente nos
BIOS de computadores de classe Pentium e seus para-
metros estabeleciam uma sequéncia prioritaria de boot.
Inicialmente somente o drive A: e o HD estavam entre os
parametros, depois foram incluidos o drive de CD-Rom e
dispositivos SCSI.

Nos sistemas mais modernos a seqiiéncia de boot
é regulada por até cinco opgdes, sdo elas: First boot
device (Primeiro dispositivo de boot), Second boot device
(Segundo dispositivo de boot), Third boot device (Terceiro
dispositivo de boot), Fourth boot device (Quarto dispo-
sitivo de boot) e Try other boot device. A quantidade de
parametros para essas opg¢des sdo maiores ainda: Floppy
(disquete), HDD, CD-Rom, SCSI, LS120 (drive de 120MB
da 3M/Imation), ZIP (somente os modelos internos IDE de
100 e 250MB ), ARMD (outros dispositivos removiveis de
midia magnética) e mais recentemente USB.

Para se instal
do drive de CD-Ror
mas precisamos e\
drive de CD-Ron
aconselhavel deixar
e o drive de CD-R;
que s6 funcionara
um sistema opera
necessario alterar

- Hard Disk Pre Delay - Se toda vez que um micro-
computador é ligado n@o se consegue o boot na “primeira
tentativa”, sendo necessario apertar o botao de Reset da
maquina para s6 entdo conseguir o boot, ha uma grande
possibilidade do HD nao estar respondendo devidamente
as solicitagdes de BIOS da placa mae.

Isso acontece em alguns poucos modelos de HD que
precisam de mais tempo até que atinjam seu estado normal
defuncionamento. Nessas circunstancias pode haveruma
mensagem de erro na controladora de disco ou um aviso
de nenhum HD instalado.

Para resolver esse problema, aumenta-se o valor, em
segundos, na opcao Hard Disk Pre Delay. Esse sera o
tempo que o BIOS aguardara antes de tentar acessar o
HD pela primeira vez.

E comum encontrarmos valores de 3 a 15 segundos.
Tente inicialmente um valor intermediario, como 6 segun-
dos. Se nao funcionar, aumente. Se funcionar, tente
diminuir até que se possa obter um boot mais eficiente
e rapido.

- BIOS Update - Por uma questao de seguranca sé
habilitaremos essa opgao quando precisarmos atualizar o
contetdo do BIOS, caso contrario ela devera permanecer
como desabilitada.

- USB Function - Atualmente nao ha mais como ficar
sem as ja conhecidas portas USB. Elas sao muito mais

PC & CIA N° 18 - JANEIRO 2003



http://www.ariolic.com/download/activesmart.zip
http://www.private.peterlink.ru/tochinov/

Hardware

praticas do que as seriais e paralelas, ocupam somente uma
IRQ e funcionam com até 127 dispositivos. Existem outros
Menus com opcdes e parametros sobre controladores e
portas USB.

Menu Advanced Chip Set Setup

- SDRAM CAS latency, SDRAM RAS to CAS delay
e SDRAM RAS Precharge - Atualmente temos dois

tipos mais comuns de memdrias DRAM, a conhecidissima
SDRAM e a DDR-SDRAM. Esta ultima tem um processo
fabril de alta especificidade e normalmente nao apresenta
problemas em seu funcionamento.
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Essas memorias permitem que Tew
alguns de seus parametros sejam :
alterados, proporcionando um
ganho de desempenho ou de esta-
bilidade.

Os parametros SDRAM CAS
latency, SDRAM RAS to CAS delay
(trcd) e SDRAM RAS Precharge (trp)
podem ser alterados. Uma boa con-
duta é permitir que o BIOS faca os
ajustes automaticamente, desde que
os pentes de memdria tenham o chip
de SPD (Serial Presence Detect). E
lamentavel saber que ainda existem
pentes de memadria SDRAM, avenda
no mercado, sem o chip SPD.

Assim, se houver um parametro
chamado SDRAM Auto configu-
ration, ajuste para by SPD. O SPD
é uma pequena memoria ROM que
ficanos modernos pentes de memo-
ria DRAM e armazena informacdes
técnicas a respeito de seu funcionamento e especificacéo,
isso garantira um bom funcionamento do sistema.

Caso deseje um melhor desempenho, diminua os valo-
res de SDRAM CAS latency, SDRAM RAS to CAS delay e
SDRAM RAS Precharge. Se nao funcionar ou se desejar
maior estabilidade, aumente esses valores.

Se as amaldi¢oadas telas azuis do Windows ocorrerem
com, digamos, certa freqiiéncia, tente também aumentar os
valores dos trés parametros mencionados anteriormente,
antes de xingar a Microsoft.

Chips7D
de um médulo de
memodria.

g
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- Memory Frequency - Essa op¢ao costuma estar pre-
sente nos BIOS que equipam as placas-mae mais moder-
nas. Através dela podemos especificar manualmente a
freqliéncia de funcionamento dos pentes de memaria base-
ados na tecnologia SDRAM, incluindo até a possibilidade
de um leve overclock.

Vale lembrar que essa nao € a freqiéncia comercial
de operagdao, mas sim a nominal, com isso, um pente
de memoéria DDR-SDRAM de 266MHz deve ser ajustado
para 133MHz. Caso queiramos um overclock leve, pode-
mos tentar aumentar esse valor para 150MHz (300 DDR)
ou até mesmo 166MHz (333 DDR) nominais. Atengao:
so faga essa pratica se o pente de memdria em questéo
for absolutamente confidvel, caso contrario ele podera
nao resistir.

e« WER Exemplo de Menu Advanced Chip Sef Setup.

- System BIOS shadow e Video BIOS shadow - Atu-
almente, amaior parte das placas-mae a venda no mercado
ja permite que o conteudo do BIOS da memdria ROM e do
BIOS da placa de video sejam copiados para a memdria
RAM, automaticamente, numa area de 384KB situada
entre os primeiros 640KB e 1024KB. Chamamos isso de
BIOS Shadow.

Isso melhora muito o desempenho, pois a mais lenta
das memoérias FPM, EDO ou SDRAM é bem mais rapida
do que qualquer memdria ROM.

- System BIOS cacheable e Video BIOS cacheable -
Essas opc¢des representam um aperfeicoamento das ante-
riores aqui apresentadas. A principal diferenca é que os
shadows de BIOS sao copiados para a memdria cache
(SRAM - estatica) e ndo mais para a memoéria RAM (DRAM
-dinédmica). Isso foi possivel desde o momento em que as
memorias cache L2 cresceram para 256KB.

Atualmente as memdrias cache L2 situam-se dentro
dos microprocessadores, funcionam na mesma freqién-
cia interna de processamento, possuem comunicacgao de
dados da ordem de 128Bits € ja existem com até 512KB.

Habilitar essas opg¢des implica em um aumento no
desempenho.
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- AGP Aperture size - Esse item diz respeito a quan-
tidade de memodria RAM que podera ser utilizada pela
placa de video AGP, para armazenar texturas. Se possivel,
especifique aproximadamente metade da quantidade de
memoria RAM realmente disponivel.

-Shared Memory Size ou Shared Buffer Size - Indica
qual a quantidade de memaria RAM que serd compartilhada
para memoria de video. Nesta opcao deve-se conside-
rar para qual uso se destina o computador. Se for para
jogos, um valor como 32MB sera suficiente, se for para
um ambiente de escritdrio com énfase em textos e demais
documentos, 4MB é excelente.

A quantidade de memodria que for destinada ao sub-
sistema de video nao podera ser utilizada pelo Windows,
ficando inteiramente a disposicéo do sistema grafico.

Ja existem sistemas com gerenciamento dinamico, como
ocorre com o Chip Set i845GL (avaliado na PC&CIA 16).

Menu PCI / PnP Setup

- Boot via PnP OS, PnP OS System, PnP Aware OS -
Habilitando essa opc¢éo, o Sistema Operacional gerenciara
automaticamente os recursos de hardware. Isso é bom,
para tal basta que o SO seja compativel com a tecnologia
Plug and Play, ou seja, a partir do Windows 95. Se desa-
bilitado, os recursos terdo que ser reservados no préprio
SETUP.

- Off Board PCI IDE Controller / Card - Na época
aurea dos 486, tinhamos controladoras IDE Off Board ISA,
VLB e até mesmo PCI. Esses dispositivos estiveram quase
extintos, sendo ressuscitados recentemente com contro-
ladoras IDE RAID, IDE 133MB/seg. e IDE SATA (Serial
ATA), todos com interface PCI.

Menu Peripheral Configuration ou Integrated
Peripheral Setup

- Parallel Port - Essa opgéao habilita a porta paralela, o
que sempre sera feito a menos que tenhamos todos os
nossos dispositivos de comunicacao externa, baseados em
portas USB ou Fire Wire. O melhor a fazer é selecionar
manualmente o parametro desejado, pois trata-se de um dis-
positivo de legado, pertencente ao antigo barramento ISA.

Com isso, selecionaremos enable, ou melhor ainda, o
endereco de memoaria 378h e a IRQ 7.

- Parallel Port Mode - Muitas vezes podemos ver os
ajustes referentes a porta paralela como Normal. A quase
totalidade das impressoras, atualmente fabricadas, pos-
suem sistema de comunicag¢ao paralela no modo bidire-
cional, em EPP ou ECP.

Procure ajustar o parametro Parallel Port Mode para
ECP caso apenas uma impressora esteja conectada. Se
também houver a conexao de um Scanner ou de um Zip
Drive, ajuste esse parametro para EPP.

Lembre-se de que é obrigatdrio o uso de um cabo paralelo
do tipo Bidirecional e preferencialmente inferior a 2,5m.

Hardware

- On Board Serial Port - Ativa as portas seriais. Se s6
houver opgées do tipo enable e disable, devemos habilitar
se realmente for necessario, caso contrario pode ficar
desabilitada mesmo. Se houveras opgdes de configuracéo
manual, procure escolhé-las, referentes as portas COM 1
e COM 2, conforme demonstrado na tabela 2.

Tecla IRQ E/S

' L 2E8
L& Portas seriais e suas configuragées.

-On Board IDE Controller - Amaior quantidade de erros
em ajustes de SETUP diz respeito as controladoras IDE On
Board (On Board IDE Controller). Para evitar problemas,
podemos habilitar todas as duas controladoras IDE On
Board, selecionando o parametro Both (ambos). Assim nao
teremos problemas futuros e poderemos colocar o HD na
controladora Priméria e o drive de CD-Rom na Secundaria,
0 que é extremamente aconselhdvel. Se s existirem os
parametros enable e disable, escolha, 6bvio, o primeiro.

- IDE Block Mode - Ativa a transferéncia de mdiltiplos
setores de uma s6 vez, com incrementos de 64KB. E muito
bom deixar habilitado.

-On Board FDC - Nada mais € do que o controlador de
disco flexivel, o onipresente disquete. Se desabilitarmos,
os disquetes nao funcionarao.

- IDE UDMA Mode - E muito comum encontrarmos
os parametros referentes ao modo Ultra DMA totalmente
desabilitados.

Partindo do pressuposto que todos os HDs IDE atuais
suportam o modo Ultra DMA, faz-se o seguinte: na opgao
UDMA Mode ou Primary Master DMA Mode e assim por
diante até Secundary Slave DMA Mode, coloque a opcao
referente ao seu HD, de acordo com os dados da tabela 3,
ou deixe-0s em Auto.

Vale mencionar que o modo Ultra DMA s¢ estara habi-
litado no SETUP ao ser encontrado um dispositivo com-
pativel com Ultra DMA.

Hie[CR:ER Exemplo de Menu Integrated Peripheral Setup.
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Modo Ultra DMA

Taxa de Transferéncia

SATA (somente para comparagao)

IR Padroes Ultra DMA.

- On Board USB Controller - Ativa os controladores
USB On Board. Habilita-lo ja esta se tornando padréo.

- USB Keyboard Support - Habilite somente se for
utilizar um teclado do tipo USB. Os teclados PS/2 com
plugue mini Din ainda s&o a melhor opg&o.

Menu Power Management

Esse Menu pode ser mais facilitado para todos, pois pode-
mos controla-lo de dentro do sistema operacional. Entretanto,
devemos obrigatoriamente acertar duas opcoes:

- Power Management - Habilite essa op¢édo se quiserou
precisar utilizar o sistema de gerenciamento de energia.

Algumas placas-mae de baixa qualidade apresentam
problemas quando essa op¢ao € habilitada, assim, pode-se
desabilita-la.

Por outro lado, o Windows XP pode apresentar alguns
probleminhas de desligamento em gabinetes com fontes
ATX se tal opgao ndo for habilitada. Portanto, habilite-a.

Mas e se for um computador com uma placa-mae de
baixa qualidade rodando o sistema operacional Windows
XP ? Hum ...que Deus nos ajude ! E melhor tentar habilitar
o gerenciamento de energia.

IR ER Exemplo de Menu Power Management Setup.

- Power Management Mode - Basicamente devemos
escolher entre APM (Advanced Power Management), nor-
malmente utilizado pelo Windows 95 e ACPI (Advanced
Configuration and Power Inteface) que esta presente do
Windows 98 em diante. O segundo parametro € melhor
do que o primeiro.

Menu CPU PnP (Plug and Play)

Nesse Menu definimos qual o microprocessador ins-
talado, sua freqiiéncia externa, o multiplicador e a tensao
de alimentacgao.

Nos computadores de classe Pentium, o mais comum
era fazer essas configuragdes via jumper. Ja nos mais
atuais, essa configuracao é totalmente automatica, havendo
alguns parametros para ajustes manuais, a titulo de alguma
possibilidade de overclock.

E importantissimo verificar corretamente todas essas
variaveis aqui mencionadas, antes de se ajustar ou confi-
gurar o microprocessador.

e BIES Exemplo de Menu CPU Plug and Play.

Menus de Saida

O Menu Save and Exit Setup salva as alteragdes e sai
do CMOS Setup, enquanto que o Exit Without Saving sai
do Setup sem salvar as alteracoes.
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As distribuicoes

Linux

Conheca as caracteristicas dos principais
sabores de Linux disponiveis e escolha o
seu preferido

Jansen Carlo Sena

Na PC&CIA 13, foi apresentado um comparativo em
linhas gerais entre Linux e Windows. Naquela oportunidade,
varias aplicagdes Linux voltadas para a execugéo das mais
variadas atividades, também foram apresentadas, no intuito
de estabelecer um paralelo com as solucdes utilizadas
por usuarios Windows e elucidar o Linux como ferramenta
tanto para o ambiente doméstico como para o corporativo,
cdesempenhando a funcao de cliente ou servidor.

Contudo, o Linux é utilizado pela grande maioria dos
seus usudrios através de alguma distribuicao especifica.
Mesmo aqueles que ainda estéo iniciando no sistema do
pinglim ou até os que nunca o utilizaram, ja devem ter ouvido
falar a respeito de Conectiva, Debian, Mandrake, RedHat,
Slackware, Suse, entre outros “sabores” de Linux.

Certamente que esta miscelanea de nomes somada a
numeros de versdes podem provocar uma grande confusao,
tornando-se, em alguns casos, uma barreira inicial para a
utilizagao do Linux por um usuério Windows habituado a um
conjunto bem mais restrito de op¢cdes. Sendo assim, neste
més, como uma forma de esclarecer as diferencas entre as
principais distribuicdes Linux, sera feito um levantamento
das suas principais caracteristicas fazendo com que o leitor
entenda as particularidades de cada distribuicao e tenha
informacdes suficientes para escolher aquela que atenda
melhor as suas necessidades e anseios.

O que é uma distribuicao?

Okerneldo Linux, parte central do sistema operacional, &
mantido e controlado por uma uUnica organizac¢éo, respon-
savel pelo langamento de novas versoes e aincorporagdo de
novas caracteristicas. Tendo como um dos seus principais
lideres Linus Torvalds, o criador do Linux, é esta organizagdo
guem controla ainda o cédigo desenvolvido por milhares de
pessoas espalhadas pelo mundo inteiro para as mais diver-
sas nuances do kernel do sistema. Vale ressaltar, entretanto,
aparticipagao de Marcelo Tosatti, um brasileiro de apenas 18
anos que passou a ser o principal desenvolvedor da porgao
de memodria virtual, uma atividade complexa e vital para o
bom funcionamento de qualquer sistema operacional.

Contudo, somente o kernel do sistema nao e suficiente
para desempenhar a maioria das tarefas desejadas pelos
usuarios. E necessario que se tenha aplicagbes para que um

Sistemas Operacionais

sistema se torne realmente Util para a grande maioria das
pessoas. Por outro lado, ndo € comum criar um sistema
Linux inserindo manualmente o kernel e instalando as
aplicagbes comuns uma-a-uma. E neste ponto que se
insere o papel das distribuigdes Linux.

Uma distribui¢é@o Linux consiste no encapsulamento
dokernelcom aplicativos, de um mecanismo de instalacao
e manutencao do sistema, de caracteristicas especifi-
cas de funcionamento e de documentos e manuais que
descrevem os seus componentes. Sendo assim, duas
distribui¢des Linux podem conter diferencas entre si no
que diz respeito aos seus conjuntos basicos de aplicagdes,
local de armazenamento de alguns arquivos, ferramentas
para administracdo e manutencao, entre outros.

O Linux contido em qualquer distribuicao deve ser
gratuito, dada alicenca GNU GPL (para mais informacoes,
consulte a revista PC&CIA 13) que rege seus termos
de uso. Contudo uma empresa responsavel por uma
determinada distribuicédo pode cobrar pela documenta-
cao impressa, pelas midias contendo todo o software,
pelo suporte ao usuario e por todos aqueles aplicativos
que, diferentemente do Linux e da maioria dos seus uti-
litarios, requerem o pagamento dos direitos autorais de
utilizacao.

Atualmente, um grande numero de distribuicoes esta
disponivel, causando uma confusao aqueles que querem
iniciar-se no mundo Linux, mas nao sabem por qual distri-
buicaoiniciar. Da mesma forma que alguns dos sabores do
Linux estao voltados para mecanismos que visam facilitar
o relacionamento do usuario com o sistema, seja para
ganhar adeptos de outros sistemas como o Windows, seja
para tentar parecer mais atrativo diante das demais distri-
buigcdes, outros preocupam-se mais com outros aspectos,
tais como o mercado de servidores e a segurancga, por
exemplo.

A seguirserao apresentados os aspectos fundamentais
e consideragoes gerais a respeito das principais distribui-
coes Linux.

Conectiva
Distribucao brasileira de maior destaque em toda
a América Latina, o Conectiva Linux (www.conectiva.
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com.br), atualmente, tem espaco

garantido e reconhecido quando se

fala nas maiores distribuicées Linux do
mundo.

Surgidoinicialmente como um “Red Hat contendo algu-
mas poucas mudangas”, o Conectiva, que hoje esta na
versao 8, ganhou suas proprias asas e hoje apresenta-se
como uma auténtica solugao para aqueles que desejam
experimentar e migrar para o ambiente Linux. A cada nova
versao, o sistematorna-se mais facil parainstalar e manter.
Vale ressaltar o fato de que a linguagem utilizada por este
sistema é o portugués, o que certamente viabiliza o uso
do Linux aqueles que nao dominam o inglés ou mesmo
aqueles que preferem ter um sistema operacional que
utilize sua linguagem de origem. O suporte em portugués
certamente € outra vantagem em utilizar o Conectiva. Além
disso, o sistema ja tem suporte para outras linguas como
o espanhol o que o torna bastante factivel a outros paises
da América Latina, por exemplo.

O pacote do Conectiva contendo as midias de instalacao
e 0s manuais pode ser encontrado em lojas de informatica
de todo o pais cotado em nossa moeda e ndo em ddlar
como é o caso de todas as outras. Desta forma, se vocé
gosta de comprar o produto e nao somente baixa-lo pela
Internet, o Conectiva apresenta-se como uma solugao
altamente viavel.

ConectiV

Debian

Dentre as demais *
distribuicoes, sem N |
s (Odeblan
(www.debian.org) éa
mais preocupada com o modelo de software livre. Estando
na versao 3.0-rev-0, todos os pacotes que vém com o
sistema operacional sao livres. Além disso, a organizacao
Debian que controla a distribuicao € uma organizagéo sem
fins lucrativos que vive da venda da caixa contendo as
midias de instalagcao e os manuais e de doagoes feitas por
clientes. O funcionamento da organizacao esta fundamen-
tado sobre um contrato social que garante a legitimidade
do projeto.

Contudo, o Debian Linux nao esta entre as melhores
opcoes para os usuarios iniciantes pelo fato de nao ser
muito amigavel (user-friendly) como outras distribuicoes
como o Conectiva, o Mandrake e o Red Hat. Seu processo
de instalacao é todo baseado em modo texto. Por outro
lado, este mecanismo € extremamente versatil permitindo,
por exemplo, que a instalagdao de um sistema ocorra atra-
vés do protocolo PPP. Além disso, o Debian possui um
formato similar ao RPM. Alids, através da ferramenta alien
é possivel converter pacotes “.rpm” para pacotes “.deb”
e vice-versa.

O Debian traz consigo mais de 8700 pacotes contendo
softwares e possui uma ferramenta chamada apt-get que

faz a atualizagao automatica dos aplicativos instalados no
sistema. Desta forma, manter o sistema sempre atualizado
nao é uma tarefa complicada.

Mandrake

‘Mandrake Linux

O Mandrake (www.mandrake.com) é, atualmente, uma
das distribudes Linux mais populares. Oriunda da Franca,
o Mandrake caracteriza-se principalmente pelo fato de o
seu processo de instala¢do ser bastante simples e de facil
assimilacao. A ultima versao é a 9.0 que traz, diferente-
mente das outras versdes que eram voltadas basicamente
para o uso em desktops, caracteristicas para utilizar esta
distribuicao como servidor.

Vale ressaltar neste processo que 0 mecanismo para o
particionamento de disco rigido, uma tarefa que aumenta
a complexidade para a instalacéo de sistemas Linux, em
especial em computadores que ja possuem o Windows
instalado, & extremamente versatil e diferenciada em rela-
¢ao as demais opgdes. O Mandrake possui uma ferramenta
semelhante ao Partition Magick para o reparticionamento
de HDs.

Da mesma forma que outras distribucdes, o Mandrake
também possui um mecanismo automatico para a atuali-
zacao dos aplicativos instalados.

Sendo noinicio considerada apenas como uma melhora
do Red Hat, atualmente o Mandrake é, de fato, uma dis-
tribuicdo com pernas proprias e desenvolve solugbes que
visam tornar o uso do sistema o mais intuitivo possivel.
Resumidamente, se vocé deseja um Linux com ambiente
amigavel, considere a possibilidade de experimentar o
RedHat

Mandrake como solugao.
« redhat

Sendo de nacionalidade norte-
americana, o Red Hat Linux (www.redhat.com) é a maior
distribui¢céo do sistema do pinglim no mundo. Respon-
savel pelo desenvolvimento dos pacotes RPM (Red Hat
Package Manager), adotado por outras distribuicoes como
o Conectiva e o Mandrake, por exemplo, este mecanismo
prové uma forma simples e eficiente para o gerenciamento
dos softwares instalados em um sistema.

O processo de instalagéo possui uma interface simples
e bastante intuitiva, o que torna o Red Hat bastante atraente
para aqueles que desejam comecar a utilizar Linux.

O sistema acompanha um componente chamado
agente de atualizacao onde o administrador, apos fazer
um cadastro junto ao site da Red Hat, pode manter-se em
dia com o langamento de novas versdes dos aplicativos

que estao instalados. Em outras palavras, periodicamente,
esta ferramenta comunica-se com servidores da Red Hat
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e verifica quais softwares possuem versdes mais recentes
que as instaladas atualmente. Caso positivo, 0 agente
comunica o administrador através de um applet presente na
barra de ferramnentas do ambiente Gnome, por exemplo.
A Ultima versao do Red Hat Linux é a 8.0.

Por outro lado quando é necessario ter outras carac-
teristicas além da facilidade de uso, o Red Hat apresenta
algumas desvantagens. Por exemplo, pelo fato do governo
norte-americano impor restricdes quanto ao uso de deter-
minados algoritmos de criptografia, esta distribu¢ao néo
contém certas opgoes de seguranga em relacao as demais.
Por exemplo, o Conectiva traz consigo a implementacéao
do projeto FreeS/WAN do IPSec, um protocolo que prové
protecao ao IP, contendo diversos algoritmos criptograficos
dentre os quais alguns proibidos nos EUA. Sendo assim,
para se utilizar esta funcionalidade no Red Hat é necessario
recompilar o kernel, umatarefa que nao é trivial, em especial
para os iniciantes.

Slackware

Sendo uma das primeiras (se nao a primeira) distribui-
¢oes Linux a surgirdesde acriagao do sistema, o Slackware
(www.slackware.org/), atualmente na versao 8.1, possui
uma legido de fiéis usuarios espalhados mundo afora.

Seu processo de instalagdo é em modo texto e o sistema
nao apresenta muitas facilidades para o particionamento
de disco. Por exemplo, para particionar o disco rigido é
necessario utilizar o fdisk do Linux, um utilitario ndo muito
atrativo para os usudrios iniciantes. Outro aspecto de fun-
damental importancia no que diz respeito a manutenc¢éo de
um sistema Slackware é a caréncia de ferramentas mais
faceis para a administragdo dos softwares instalados.

A simplicidade do sistema certamente é um dos fato-
res que o torna téo atrativo para os seus usudrios. Em
consequéncia disso, alguns componentes do sistema néo
tém evoluido muito no sentido de torna-lo mais simples.
Portanto, para os usuarios Windows que buscam uma dis-

" tribuicao de facil manutencgao, o Slackware néo representa

uma das melhores solugdes. Dai a justificativa para esta
distribuicdo nao conseguir muitos adeptos novos frente as
outras alternativas. Por outro lado, se ha a necessidade de
ter uma distribuicéo Linux enxuta o uso do Slackware deve
ser fortemente levado em consideragao.

Suse

Distribuicao nativa da Alemanha, o Suse S"G'S—'E
(www.suse.com) vem ganhando cada vez mais
espaco entre as demais distribuicdes. Considerada por
alguns como a “distribuicdo mais profissional”, o Suse traz
um conjunto bastante extenso de softwares.

Seu processo de instalagao é simples e o sistema traz
consigo ferramentas voltadas para facilitar a sua manu-
tencao. A versao atual é a 8.1. Vale ressaltar que a Suse
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também mantém versdes da sua distribui¢cao voltadas para
outras plataformas de hardware além do PC. A saber, existe
suporte para PowerPC e Alpha.

Apesar de ser uma solugéo bastante robusta, algumas
pessoas ligadas ao movimento do software livre fazem
criticas com relacao a algumas composicoes do Suse.
Por exemplo, o YasT, uma ferramenta para configuracao
do sistema, que nao é registrada sob a GNU GPL. Este
aplicativo possui uma licenga propria restrigindo a liberdade
que é dada pelos softwares livres.

Outras distribuicdes

Entre outras distribuicdes devemos citar ainda o Tur-
boLinux, muito utilizado em grande parte da Asia, o Caldera
Linux, o Yellow Dog, etc. No Brasil, além da Conectiva,
outras distribuicdes vém surgindo aos poucos e liberando
suas primeiras versdes, como € o caso do TechLinux.

Além das distribuicbes Linux apresentadas muitas
outras estéo disponiveis como resultado de esforgos que
nem sempre possuem objetivos comuns.

Por exemplo, existem sabores de Linux voltados espe-
cialmente para a area de seguranca onde o objetivo é
produzirum sistema que seja mais confiavel e possua mais
recursos para proteger um computador. Neste cenario
pode-se citar o Immunix, o Openwall e o Trustix.

Por outro lado, existem distribuicoes cuja preocupagao
é basicamente lidar com o tamanho ocupado, procurando
ser o mais compacto possivel. Este é o caso das mini-
distribuicdes que cabem em um uUnico disquete, como o
Tom’s Root Disk Boot Disk.

Além disso, recentemente, as empresas responsaveis
pelas distribuicbes Caldera, Conectiva, Suse e TurboLi-
nux uniram-se para criar o UnitedLinux, uma distribuicao
que busca estreitar os lacos de compatibilidade gerando
padrbes que podem servir como elo para o desenvolvi-
mento de ferramentas comuns. Certamente que esta unido
também visa minar o mercado da Red Hat, detentora do
maior numero de adeptos do sistema Linux. Vale ressaltar
que este projeto tem o apoio de empresas como AMD,
Borland Software Corporation, Computer Associates, Sie-
mens, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM e Intel.

3 T
Conclusoes

Diante de todas as opgoes existentes, escolher uma
distribuicao Linux ndo € uma das tarefas mais faceis. Todas
possuem vantagens e desvantagens que devem ser levadas
em consideracéo de acordo com o objetivo para o qual se
planeja utilizar o Linux.

Se vocé é um usuario Windows e procura iniciar-se no
mundo Linux, é prudente escolher uma distribuicao que seja
mais amigavel e que ofereca recursos que possam facilitar
seu aprendizado e relacionamento com o sistema. ‘»

Bem, agora € s¢ instalar as distribuicoes de sua pre-
feréncia e comecar a testa-las para escolher aquela que
melhor se adapte as suas necessidades.

Até a préxima! ]
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- Feira de Tecnologia realizada entre os dias
18 e 22 de novembro, em Las Vegas (EUA)

MP3 Player Exético

Um produto um tanto diferente apa-
receu em Las Vegas. Produzido pela
Bantam, produtora de equipamentos
interativos, o MP3 Player BA 800 traz
uma interessante inovagéo - a capa-
cidade de assumir cores diferentes
automaticamente.
Além de ter 256 MB de capacidade
para armazenar musicas e imagens (0
equipamento também conta com um pequeno visor LCD
de 1,8”), um plastico especial com circuitos eletrénicos
embaixo dele é empregado em sua construcao, dando a
capacidade de assumir até 60 mil cores diferentes, que
podem ser programadas para alteragcao automatica con-
forme a hora do dia, por exemplo. Simplesmente inusitado.
Veja mais em www.bantamusa.com.

Camera na Rede

A D-Link, pioneira em cameras para redes, apresentou
na Comdex a sucessora da DCS-1000, o primeiro produto
do género.Nao foram dados muitos detalhes da DCS-2000,
mas € esperado um salto significativo em todos os aspectos,
afinal muitas experiéncias ja foram vivenciadas apés um
ano de existéncia da DCS-1000.

Este tipo de camera € extremamente interessante, ja que
é conectadadiretamenteauma
rede e pode ser acessada por
outros computadores através
de um endereco IP, fazendo
dela um dispositivo com multi-
| plas utilidades. Estaremos no
; 1111’4 aguardo da nova DCS-2000
para conhecer suas inovagoes.
Veja mais em www.dlink.com/
products/DigitalHome/
DigitalVideo/dcs1000/.

!?Dl!‘ivnhﬂl'ms

DCS-2000 - caGmera
com endereco IP.

Pentium 4 (P4) Prescott

Parece mesmo que a Intel nao estara evoluindo de
forma muito acelerada o clock dos Pentium 4 neste ano
(2003). Atualmente em 3,06 GHz, o proximo passo sera
3,2 GHz no segundo quadrimestre deste ano, chegando
a “apenas” 3,4 GHz no final do ano. Estas previsdes da
empresa indicam que ela ndo espera muito da tecnologia
0,13 um, atualmente empregada nos P4 Northwood.

Com isso a préxima geragao dos nucleos do P4, Pres-
cott, sera a grande cartada para o préximo ano. Utilizando
tecnologia de 80nm (0,08 um), as frequiéncias poderéao
ser ainda mais ousadas, iniciando em 3,2 GHz, e ainda
sera equipado com um cache L2 de 1 MB.

Um detalhe importante é que o langamento do Pres-
cott ocorrera apenas no final do ano, o que representa
uma diminuicdo do ritmo de evolugdo da Intel, que no
ano passado evoluiu muito rapidamente (de 2 GHz para
3 GHz), e com isso se distanciou significativamente da
AMD. Neste ano, a AMD tera mais chances de acompanhar
alntel e até mesmo de encostar novamente na disputa pelo
melhor desempenho. Veja mais em www.intel.com.

Coolers e Cases dao Show

O ponto mais negativo da feira foi que ela ndo apresentou
muitas novidades, sendo considerada uma das mais fracas
dos ultimos anos. Um dos poucos setores que impressionou
os visitantes foi o de refrigeracéo e de gabinetes.

Por haverum crescente interesse por estes produtos, ja
era esperada a presencga de empresas que desenvolves-
sem solugbes destinadas aqueles que desejam melhorara
refrigeracé@o e também o visual dos computadores.

Empresas de diversos portes estiveram presentes,
incluindo Thermaltake, Cooler Master, AVC, Glacial, Ener-
max, entre outras. As maiores nao chegaram a apresen-
tar solugdes extremamente inovadoras, expondo apenas
modificacGes de seus ja consagrados produtos.

Uma evolugao bastante interessante em
relacdo aos coolers foi que as empresas
passaram a se preocupar mais com o nivel
de ruido dos equipamentos. Esta mudanca
defilosofia é interessante, pois o nivel de res-
friamento atingido ja ndo justifica mais uma
maior capacidade de dissipacéo, podendo
os esforgos serem voltados para solugdes

silenciosas e suficientemente

Gabinete comdesign  dissipadoras.  Veja mais em
inovador, produzido  www.thermaltake.com.br e
pela Thermaltake. www.glacial.com.tw.
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Athlon 64 e Opteron

AMDZ,

AMD1 >
(_ Athlons4

Opteron-

O salto da AMD para as plataformas de 64 bits, enfim,
e anunciado, com o langamento de dois novos processa-
dores, o Athlon 64, destinado aos desktops, e o Opteron,
voltado para servidores e estagdes de trabalho (suporta
multiprocessamento).

Na Comdex eles ja puderam ser observados em ope-
racéo, acompanhados de uma mostra de diversas placas-
méae que os suportarédo. O langamento esta previsto para
0 meio deste primeiro semestre, o que representara um
interessante comeco na escalada para uma arquitetura de
64 bits, destinada aos usuarios em geral.

E interessante lembrar que a abordagem da AMD é
bastante apropriada para o mercado de desktop, ja que da
suporte tanto a 32 bits quanto 64 bits, proporcionando uma
fransicao menos brusca do que se fosse utilizado apenas as
novas instrugoes de 64 bits (solugdo utilizada pela Intel no
processador ltanium, que precisa emular o modo 32 bits).

Além dos 64 bits, os processadores integrarao contro-
ladores de memoria DDR e utilizardo a tecnologia Hyper-
Transport, o que deveréa reduzir a laténcia na comunicagao
do processador com a meméria e também entre os dispo-
sitivos. Veja mais em www.amd.com/us-en/Processors/.

FSB em Ascensao

Apesar da pequena evolugao na frequiéncia do nucleo
dos P4, a Intel estara introduzindo o FSB de 800 MHz (4x200
MHz), representando um salto significativo em relacédo aos
533 MHz (4x133 MHz), utilizados atualmente. Trata-se de
uma melhora bastante importante, impulsionando nova-
mente o FSB dos P4, que ja comecava a ser pressionado
pela AMD.

Esperado para o segundo quadrimestre, o novo FSB
sera incorporado aos P4 Northwood, nas suas mais diver-
sas freqiiéncias de operacao (iniciandoem 2,4 GHz) e sera
também empregado nos novos Prescott.

Com relacao ao suporte dos chipsets, teremos lanca-
mentos da propria Intel, que modificara os atuais Spring-
dale-P para aceitar a nova especificacao. Serao langados
os chipsets Springdale-PE (evolugao do P), o Springdale-G
(que integra solucéo de video) e o novo Canterwood (subs-
tituto do 850E). Eles deverao ser langados juntamente com
0s P4 com FSB 800 MHz.

Jé para os Athlon, o FSB de 400 MHz sera proporcio-
nado pelos Chip SetsnForce2 e VIA KT400A, que deverdo
estaraparecendojanoiniciodoano.O ganho de desempe-
nho para os processadores atuais, segundo alguns comen-
tarios feitos durante a Comdex, apontam para até 15% em
alguns casos. Veja mais em www.amd.com.

Telas Widescreen

Ainda nem conseguimos obser-
varumamudanca paraastelas LCD
e uma nova tendéncia comeca a
aparecer no mercado de alta tec-
nologia. As telas widescreen, mais
largas, com uma proporg¢ao de 16:9,
foram a principal atragéo relacionada aos monitores.

Sao produtos que integram as mais modernas tecno-
logias e s&o extremamente caros, mas sem duvida sao
mais confortaveis para se trabalhar e estarao aparecendo
com maior freqiiéncia nos préximos anos, principalmente
para quem precisa de uma boa area de trabalho (sera um
substituto ao dual-head?).

O lado mais interessante desta nova tendéncia é que os
precos dos monitores LCD tradicionais deverao cair mais
rapidamente e quem sabe ndo se tornara um dispositivo
mais comum nas mesas de profissionais, que necessi-
tam da melhor qualidade, e ndo somente em feiras de
informatica. Veja mais em www.samsungelectronics.com/
monitor.

GeForce FX

E a nVidia rapidamente respondeu a placa mais desa-
fiadora ja langada pela ATI, a Radeon 9700 Pro, lancada
hé poucos meses e que desbancou a GeForce4 4600Ti.
Com o langamento do chamado NV30, agora nomeado
de GeForce FX, a nVidia volta a possuir a placa de maior
representatividade no mercado de placas graficas. Na
Comdex, ja houve algumas demonstragdes, e espera-se
que o langamento seja realizado agora em fevereiro.

Com especificagbes superiores a qualquer concorrente
(125 milhdes de transistores, CPU rodando a 500 MHz e
memoriaa 1000 MHz) e suportando ndo sé o DirectX 9, mas
também novos recursos, a nVidia se destaca novamente
e da um novo salto tecnolégico, com diversas inovacdes
principalmente em relagédo a qualidade, que esta pos-
sibilitando cada vez mais a criagdo de mundos virtuais,
incrivelmente parecidos com os reais.

Enquanto isso a ATI aproveita seus ultimos momen-
tos de superioridade e
prepara-se para 0O con-
tra-ataque, com um pro-
vavel aumento de clock
da Radeon 9700, para
aproximar-se das primei-
ras GeForce FX. Veja
mais em www.nvidia.com/
view.asp?PAGE=geforcefx.

Implementagdo de placa de
video, j& com o novo Chip Set
da nVidia, o GeForce FX.
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Testes com Placas
de Video AGP 8X

Recentemente, foram introduzidas no mercado duas placas de
video que chamam a atencdo de todos por contarem com a
nova especificacdo do barramento AGP, chamado de AGP 8x.
Confira se ja é hora de aderir a ele e acompanhe uma ampla
analise destas placas, que atingem publicos diferentes, mas
que possuem o que ha de mais moderno no mercado.

Héa quase dois anos o AGP 8x ja vem chegando aos
ouvidos de todos, sendo que sua primeira aparig¢ao foi
feita quando as especificagdes foram disponibilizadas ao
publico. Desde ent&o suas principais caracteristicas ja sdo
conhecidas, com o principal destaque para a ampliacao
da banda de transferéncia de dados disponivel entre a
memodria do sistema e a placa de video, que passou de 1,05
GB/s (AGP 4x), para 2,1 GB/s. Em teoria isso permite uma
maior exploragdo da memoria do sistema, possibilidade
que existe desde a criagao do padrao AGP, especifico para
as placas graficas.

Mas a questao levantada desde o principio foi em rela-
¢do ao verdadeiro impacto que este avango traria ao mer-
cado. Aresposta s6 pode ser dada agora, com aintrodugéo
de algumas placas de video e placas-méae que suportam
0 novo padrao.

As expectativas entre os especialistas ndo eram muito
grandes, afinal, o ganho de desempenho entre o padréo
2x para 0 4x nao chega a ser superior a 10%, sendo que
normalmente nao ha ganho perceptivel.

Agora entao podemos verificar qual o verdadeiro ganho
que os primeiros dispositivos, a suportar o AGP 8x, podem
trazer.

Em nosso laboratério pudemos avaliar uma placa intei-
ramente nova e surpreendente, a Radeon 9700 Pro, e uma
reeditada MS| GeForce4 MX440-VTD8x. Ambas foram
instaladas na recém-lancada placa-mae para Pentium 4
daMSI, a MS-6585, que integra o chipset SiS 648 e, dentre
os destaques, oferece suporte ao barramento AGP 8x,
interface USB 2.0 e controladores IDE ATA/133.

Como se tratam de placas de video bastante distintas,
sendo a Radeon representante do que ha de mais pode-
roso no mercado e a GeForce4 MX uma boa opcéo para
guem busca bom desempenho em jogos da geragao atual,
nao pretendemos coloca-las frente a frente, havendo a
comparagao apenas para podermos observar qual aop¢ao
mais certa para cada usuario, além de podermos posicionar
cada placa frente ao que existe no mercado.

Daniel Santoro

O sistema em teste

Nosso sistema de teste, além da placa-mae MS-6585,
contou com um Pentium 4 2.2 GHz de barramento externo
(FSB - Front Side Bus) de 400 MHz, 128 MB de memdria
DDR 333 (rodando a 300 MHz) e HD Maxtor D740X
40 GB ATA/133. O sistema ainda contou com o som on-
board de razoavel qualidade, que acompanha a placa-mae,
e uma placa de rede 10/100 da 3COM. Um monitor de 17
polegadas completa o equipamento necessario para avaliar
as qualidades das placas de video analisadas aqui. Como
sistema operacional, instalamos o Windows XP Professio-
nal, que ja vem com a biblioteca gréafica DirectX 8.1.

A fim de verificar o desempenho destas placas em sis-
temas mais modestos, utilizamos dois outros sistemas :
um com um Athlon 1 GHz e outro com um Pentium 11l 600
MHz. Nestes, o sistema operacional utilizado foi o Windows
2000 Professional.

Mas séo as placas de video os verdadeiros objetos de
estudo. Vamos entao conhecer suas caracteristicas.

Excalibur Radeon 9700 Pro N Figual ]

. e
7/ mBi |

A ATI enfim conseguiu
desenvolver um chipset capaz de estre-
mecer o mercado. O rebatizado R300, que
desde os seus primoérdios ja apontava para um grande
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avango da empresa, impressiona em muitos aspectos,
tanto em suas caracteristicas técnicas, que inclui as mais
avancadas tecnologias relacionadas ao processamento
de video, quanto na pratica, onde verificamos 6timas ima-
gens, com indices de desempenho incriveis, superiores a
qualquer outra placa existente atualmente.

Suas especificacdes sdo bastante imponentes, sendo
0 processador construido com tecnologia de 0,15um,
rodando a 325 MHz. Nestes numeros ha uma certa igual-
dade frente ao processador grafico (GPU) concorrente
da nVidia, o GeForce4 Ti4600, que tem o clock apenas
25 MHz mais lento, mas ja em relacao a quantidade de
fransistores, a diferenca é incrivel, ela possui 107 milhdes
contra apenas 63 milhdes deste GPU mais avancado da
nVidia, disponivel no momento.

Equipada com 128 MB de memdria DDR, operando a
620 MHz (310 MHz DDR), a ATl consegue uma vazao de
dados maior do que sua principal concorrente, gragas as 4
controladoras de memoria de 64 bits (o Ti4600 utiliza 4 de
32 bits), que equivalem a um barramento de 256 bits, algo
ainda pouco comum no mercado. Comisso a capacidade de
vazao das memorias chega a 19,8 GB/s contra 10,4 GB/s
na disputa entre as mais poderosas placas do mercado.

Ainda nas especificacoes, damos destaque para ver-
sOes bastante avancadas dos Vertex e Pixel Shaders,
ambos na versao 2.0, que serao utilizadas pelo DirectX 9
da Microsoft a ser lancado em breve. Também compativel
com a nova versao do DirectX é a nova profundidade de
cores, que agora chega em 30 bits reais, com 10 bits por
canal de cor.Outraimportante caracteristica que diz respeito
a qualidade em geral séo os 2 RAMDAC (que possibilitam
a utilizagao de dois monitores simultaneos) operando a
400 MHz, que possibilitam o uso de maiores resolugoes a
uma taxa de atualizacéao (refresh) adequada.

; Apesar de nao ser
produzida pela ATI
(uma placa detentora do
logo “Powered by ATI”),
esta placa, que possui
o projeto desenvolvido
pela Hightech (HIS),
€ bastante robusta e
grande consumidora de
energia, fato demons-
trado pela conexao extra
que é feita por um cabo
de alimentagcdo em Y,
similar ao que é conec-
tado em unidades de dis-
quete. Para se ter uma idéia melhor disso, sem a cone-
xao dessa linha de alimentacao extra, o sistema reportou
um erro durante a execug¢ao de um teste com o 3Dmark
2001, indicando que havia falta de energia, mensagem
esta gerada pela prépria placa de video. Tal erro encerrou
as atividades do sistema.

Cabos e adaptadores que comple-
mentam o kit da Radeon 9700 Pro.

Hardware

Figura 3

Detalhe da conexdo do cabo, que prové uma
linha de alimentagdo adicional @ Radeon 9700 Pro.

Por ultimo, vale dizer que nossa impressao geral desta
placa foi muito boa. Ela tem uma aparéncia excelente,
o6timo acabamento e um cooler que evita qualquer problema
de aquecimento. Um ponto negativo ficou por conta do
limitado conjunto de softwares fornecido.

MSI GeForce 4 MX440-VTD8X
Figura 4

A aparicao das primeiras placas

de video AGP 8x, que integram GPU’s

da nVidia, ndo chega a ser um fato capaz de agitar o
mercado. A tecnologia nao foi empregada em nenhum
modelo de GPU novo, consistindo apenas em reedicées
de dois modelos da familia GeForce4 (GF4), lancados no
inicio deste ano. Sao eles o GF4 4200Ti (NV28) e o GF4
MX440 (NV18), sendo sobre este ultimo que realizamos
os testes aqui.

Podemos deduzir que a nVidia preferiu introduzir esta
nova tecnologia a fim de verificar a receptividade no mer-
cado, tanto nas solucdes de alto desempenho (Ti) quanto
nas mais populares (MX).

Quanto as caracteristicas técnicas, pouca coisa foi
alterada em relacao ao modelo anterior do GF4 MX440,
analisadona PC&CIA 11. Astecnologias relativas aos pixel
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e vertex shader ndo suportam nem ao menos todas as
especificacdes do DirectX 8. Outras tecnologias como o
LMAII ou o nView também nao sofreram nenhuma altera-
¢éo, bem como a tecnologia de construgéo, que ainda se
manteve no padrao do mercado, 0,15um.

A Unica modificagéo, além da introdug@o do AGP 8x, foi
oaumento do clock do processador grafico e principalmente
da meméria. O avanco no processador, no caso desta placa
da MSI, foi quase que insignificante, passando de 270 MHz
para 275 MHz. J& a memdria teve um grande aumento,
passando de 400 MHz para 500 MHz, fator responsavel
por um aumento consideravel no desempenho geral e que
aproxima bastante o0 MX440 do desempenho de um MX
460, que opera em 300/550 MHz.

Concentrando-nos agora apenas na placa de video,
cumpre dizer que ela também foi muito bem construida,
com uma aparéncia ainda melhor que a Radeon e umcooler
bem mais vistoso. Além disso, a MSI| realmente resolveu
investir pesado nos softwares fornecidos, incluindo uma
série de jogos (Duke Nukem Manhattan Project, Ghost
Recon, Morrowind, entre outros), e outros utilitarios (num
total de 10 CDs), que neste caso realmente se tornam um
diferencial.

Outro destaque vai para o médulo de captura de video
externo, que é conectado na entrada S-Video da placa e
expande para 4 conectores de entrada e saida de video.

# Cabos e adaptadores que
complementam o kit da placa
MSI MS-8888.

Algumas consideragcdes sobre o AGP

Por se tratarem de placas que suportam o novo AGP
8x, além de buscarmos conhecer o que cada placa tinha

a oferecer, também estavamos na expectativa de qual

seria o impacto desta duplicacao (de AGP 4x para 8x) na

capacidade de transferéncia de dados entre o subsistema
de video e a memoria do sistema.

Nao era esperado um grande avanco geral, afinal, toda
esta largura de banda poderia alavancar o desempenho
apenas em situacbes especificas, obviamente, quando

a placa de video exigisse a utilizacao de mais memoria,
além daquela existente integrada a ela, um fato pouco
comum.

De fato, como ja observamos na transi¢do do barra-
mento AGP 2x para o AGP 4x, os aplicativos e jogos néao
costumam exigir isso das aceleradoras gréficas, principal-
mente porque a utilizagdo da memdaria do sistemaimplicaria
numa reducao enorme do volume de dados que seriam
recebidos pelo processador grafico. Ou seja, mesmo com
os 2,1 GB/s oferecidos pelo novo padrao AGP, a queda na
vazao seria drastica, ja que nenhuma das placas graficas
mais modernas trabalham, internamente, abaixo de 8 GB/s,
com suas memorias DDR operando a mais de 200 MHz.

Obviamente, em casos extremos, em que a memoria do
sistema fosse realmente exigida, os 2,1 GB/s fariam grande
diferenca, mas isso ndo parece agradar os produtores de
jogos 3D, a area que mais incentiva o avango da tecnologia
de aceleragédo grafica. Prova disso é o crescente aumento
da quantidade de memodria integrada as placas de video,
que apontam para uma necessidade cada vez maior de
memoria para armazenar as texturas e poligonos, mas
uma certa aversao em relaggo a utilizacado da memoria
do sistema.

Entretanto, o aumento da taxa de transferéncia também
auxilia no momento em que os dados sao carregados da
memodria do sistema para a memoaria da placa de video
e, além disso, o AGP 8x trouxe outros avancos técnicos
que podem ser capazes de impulsionar o desempenho do
sistema em alguns casos.

E importante levar em consideragéo que para que haja
uma real melhoria, todo o ambiente deve ser projetado
para utilizar os recursos que o AGP 8x oferece, incluindo
ai o desenvolvimento das placas graficas, as placas-méae
e os softwares (o DirectX 9 devera aproveitar melhor as
capacidades do novo padrao).

Enfim, emtermos reais do momento, o ganho de desem-
penho em relagéo a sua geragao anterior € semelhante ao
que podemos observar no salto do AGP 2x para o 4x, em
torno de 10% em casos extremos, sendo que normalmente
a diferenca € inexistente.

Testes

Conforme ja indicamos inicialmente, o sistema que
utilizamos para a analise do desempenho das placas de
video é um dos poucos a possuir suporte ao AGP 8x,
baseado no chipset SiS 648. Com um Pentium 4 de 2.2
GHz, passamos o gargalo realmente para o sistema de
video.

Mas fizemos também alguns testes em sistemas menos
poderosos, para avaliar até que ponto estas poderosas
placas de video podem auxiliar em casos onde o sistema
em si representa o gargalo, na maioria dos casos.

Um dos sistemas testados foi um Athlon de 1 GHz,
também com 128 MB de memdria, mas neste caso SDRAM
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Tabela 1

Radeon 9700 Pro GeForce4 MX440 8x
Barramento AGP 1x/2x/4x/8x 1x/2x/4x/8x
Processo de Fabricagdo 0.15 Micron 0.15 Micron
Transistores 107 milhoes =
Frequéncia do Processador / Meméria 325/ 620 MHz 275/ 500 MHz
Quantidade de Meméria 128MB DDR 64MB DDR
Barramento de Memoria 256-bit DDR 128-bit DDR
Banda da Memoéria 19.8 GB/s . 8,06GBIs
Geragao do DirectX 9 71
Dados técnicos das NGmero de pipelines para operacgao de pixels 8 2
placas avaliadas. Unidades de texturizacéo por pipeline 1 2
Numero de Texturas por unidade 8 ' 4
Tipo de FSAA MultiSampling MultiSampling
Canais de Cor 3 x 10 bit . 3x8hit
RAMDACSs 2 x 400 MHz 2 x 400 MHz
Saidas de Video 2 2

(PC 133), instalados numa placa-mae da Asus, a A7V133,
que suporta o AGP 4x. Trata-se de uma placa que foi bas-
lante popular entre aqueles que procuravam um 6timo
desempenho com memérias SDRAM, ha um ano e meio
atras.

O outro sistema, ainda mais antigo, tratou de um Pentium
111600 MHz com 256 MB de meméria SDRAM (PC 133), em
uma placa méae Abit BE6-2, uma configuragdo com quase
frés anos de vida, que utiliza o chipset i440 BX (AGP 2x),
mas ainda suficiente para iniumeras aplicagoes.

Dessaforma, paraaanalise do desempenho, utilizamos
0 sistema Pentium 4, utilizando os outros dois apenas para
dar uma nocao geral do quanto é possivel ser beneficiado
porumaboa placa de video.Um outro detalhe interessante é
que pudemos avaliar as placas em sistemas com diferentes
geragdes do barramento AGP. E claro que nao podemos
utilizar as diferencas de desempenho entre estes sistemas,
ja que a diferenca na capacidade de processamento entre
eles & muito grande.

O modo como testamos a capacidade das placas de
video nao diferiu muito do que é feito normalmente. Foram
utilizados os softwares de benchmark 3DMark 2001 SE
e o SpecViewPerf 6.1.2, que avaliam a capacidade do
subsistema de video através de testes sintéticos, ou seja,
situacoes hipotéticas e nao exatamente reais.

A escolha destes dois softwares é apoiada em alguns
fatores importantes como : o primeiro software é base-
ado no DirectX 8.1 e é capaz de avaliar o desempenho
principalmente em jogos e também como o sistema se
comporta emrelacao a capacidades especificas, tais como
0 desempenho dos vertex e pixel shaders; ja o segundo
€ capaz de avaliar o desempenho, utilizando a biblioteca
OpenGL, em aplicagdes profissionais, indicando a capa-
cidade de auxiliar o trabalho de designers 3D.

Outro meio de avaliacdo do OpenGL foi através do
jogo Quake 3 Arena, que mostra a capacidade do proces-
samento de video em jogos utilizando esta biblioteca.
Realizamos também testes mais especificos relacionados
ao FSAA (Full Scene Anti-Aliasing), utilizando o Quake 3, a

fim de avaliar a perda de desempenho quando da execugao
de jogos que demandam alta performance.

Um ultimo teste realizado foi com um dos novos jogos
a explorar os recursos mais avangados do DirectX 8.1, o
Unreal Tournament 2003, que apresenta graficos muito
bem elaborados. Utilizamos a demo do jogo, que dispde de
um maodulo especial de avaliagéo e oferece a possibilidade
de analisar o desempenho em diversos ambientes, de
duas formas : apenas uma passagem pelo ambiente, o
chamado “flyby”; ou entéo, numa simulagao de um jogo, com
jogadores virtuais interagindo, chamado de “deathmatch”.
Escolhemos uma andlise apenas no flyby, que depende
menos da capacidade de processamento do sistema, indi-
cando melhor a capacidade das placas de video. ‘

Resultados (Pentium 4)

Como ja comentamos, ndo ha intencdo de fazer um
comparativo direto entre as duas placas testadas, mas
estaremos colocando seus resultados lado-a-lado para que
possamos analisar as diferencas entre uma placa de video
com boa relagao custo/beneficio (a GF4) e outra reco-
mendada apenas para entusiastas, oferecendo a melhor
performance possivel (Radeon 9700).

3DMark

Nos testes com o 3DMark, pudemos observar como
a Radeon dispde do melhor desempenho entre todas as
placas do mercado. Os resultados chegam a ser o dobro
daqueles conseguidos com a GF4 MX testada aqui, uma
diferenca interessante, que demonstra que, no geral, uma
placa muito mais moderna e custosa realmente cumpre seu
papel. Vale lembrar que este desempenho sobressalente
pode parecer demais agora, mas garante ao sistema uma
vida util maior, frente ao veloz mercado tecnoldgico.

A diferenca entre elas foi ainda maior em alguns testes
especificos do 3DMark. A texturizagédo simples na Radeon
chega a ser trés vezes superior ao que obtivemos na GF4
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MX, enquanto que na texturizagao muiltipla, a superioridade
foi ainda maior, conforme podemos observar nos graficos

cairem bruscamente (figura 7), principalmente na Radeon,
que possui um 6timo desempenho sem FSAA, mesmo em
altas resolugdes, e € bastante abatida com a utilizagédo das

melhores condicoes de visualizagao.

Quake 3
16bit Normal - Sem FSAA

da figura 6.
3DMark2001 SE - Desempenho Geral
1024x768x32
com FSAA 2135| I i
(max) 8338
T I I I I I
0 20lOO 40IOO 60100 80I00 10(I)00 12(1)00 14(I)OO
3DMarks

3DMark2001 SE - Preenchimento (Fill Rate)
Sem FSAA - 1024x768x32

Texturizagéo_ 559,4 l l
Multipla

555,1

I 1

I 1
0 500 1000
MTexels/s

3DMark2001 SE - Criagdo de Poligonos
Sem FSAA - 1024x768x32

8 Luzes 6

|2526

Texturizagdo
Simples

11726

1
1500 2000 2500

15

1 Luz 8.1 67,5

| I 1 | I I
1 | | |

I 1
0 10 20 30 40 50 60 70
Mtris/s

B GeForce4 MX440 8x  [] Radeon 9700 Pro
Quake 3

Ainda com relacdo ao desempenho relacionado ao
entretenimento, observamos o quanto uma placa de ultima
geracéo é capaz de auxiliar em um ja antigo jogo 3D que
utiliza OpenGL. Com amostras em resolugcdes mais altas e
uma 640x480 como base, observamos que sem a utilizagéao
de técnicas de FSAA, pouco se perde com o aumento de
resolucéo, no caso da Radeon. Isso ja ndo ocorre com
a GF4 MX, que na transigcao de baixa para alta resolu-
cdo, sentiu uma queda de desempenho de 50%, algo
como se tivesse sido ativado o FSAA maximo, em baixa
resolugao.

E interessante observar também o quanto os diferentes
niveis de FSAA trazem uma queda de desempenho. Na
Radeon, testamos o FSAA 4x e 6x, enquanto que na
GF4 MX utilizamos o modo Quincunx e 4xS, que equiva-
lem, respectivamente, aos modos de qualidade média e
maxima.

Em baixa resolugao, o FSAA médio ndo chega a diminuir
muito o desempenho de ambas as placas, diferentemente
do que ocorre com o FSAA maximo, que mesmo em baixa
resolugao, faz a taxa de quadros por segundo (FPS -frames
per second) cair pela metade.

Mas é em resolugoes mais altas que percebemos melhor
como o FSAA altera o desempenho, fazendo os niumeros

1200 x 1024 M——-215 ||

1024 x 768 888 | o
640 x 480 e,
R S S m— :
0 50 100 150 200 250 300
FPS
Quake 3
16bit Normal - Comparativo FSAA (1024x768)
50,7
FSAA Max i
FSAA Médio e
| ! ! l ]
0 5IO 1 ('IJO 15;0 2010 2&0 300
FPS

B GeForce4 MX440 8x

[] Radeon 9700 Pro

Unreal Tournament 2003 (UT2003)

Em um jogo mais moderno, recentemente langado, o
desempenho da Radeon foi bastante interessante, ja que
nao houve uma grande diferenca de desempenho quando
ativamos o FSAA (figura 8). Na GF4 MX a queda foi maior,
algo até semelhante ao que ocorreu no Quake 3, em altas
resolucoes.

No caso do UT2003, nos chamou atencéo o fato de que
podem ser utilizados diversos parametros de comparacao.
A média, que normalmente € utilizada, pareceu avaliar
melhor o desempenho do sistema de video, ja que ela une
as caracteristicas de desempenho geral, avaliando nao
s6 0 maximo desempenho, mas ponderando os picos de
velocidade baixa que ocorrem quando um certo conjunto de
poligonos e efeitos sao utilizados em maior quantidade.

Unreal Tournament 2003
Asbestos flyby (1024x768x32)

Com FSAA 20 | | — 13
Sem FSAA o s
] | :
0 5I0 1 60 1 5'30
FPS

B GeForce4 MX4408x 1 Radeon 9700 Pro
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SpecViewPerf

No campo profissional, utilizando OpenGL, nem tudo
foi a favor da Radeon, que sempre foi superior até entéo.
Apesar de ter mostrado uma grande poténcia na maioria
dos testes realizados por este software, o desempenho dela
chegou a ser inferior ao da GF4 MX em dois casos (veja 0s
testes DRV-07 e Light-04 na tabela 2), fato repetido até nos
sistemas menos poderosos que estaremos comentando

a seguir.
AWadvs 04 DRVT D08 L
1895 W13 aaTs

9700 - Pentium 4
998 17,38

700 - Athlon ;
9700 - Pentium Il 566 10,64

SpecViewPerf 6.1.2 ( 1024x768x32)

O interessante das aplicag¢oes profissionais € que elas
oouco se beneficiam dos novos recursos tecnoldgicos que
sao desenvolvidos principalmente para jogos, demons-
trando mais o desempenho bruto das placas. Além dissoha
uma forte dependéncia do processador do sistema.

Athlon e Pentium Il

A queda de desempenho nestes sistemas mais modes-
tos aconteceu como o esperado. Acentuada em baixas
resolucdes e quando o sistema era mais exigido no geral, e
mais amena em resolugdes altas, principalmente quando
o video representava de fato o gargalo, ou o FSAA era
ativado.

No caso do Quake 3, onde realizamos uma maior varie-
dade de configuragdes, observamos que em cada sistema
ha uma forte limitagdo de desempenho, com este caindo
lentamente até o ponto méximo, onde a utilizagao de FSAA,
em alta resolucdo, acusa desempenhos extremamente
similares em todos os sistemas (figura 9), verificando-se
assim o gargalo representado pelo sistema de video.

Quake 3 - 1024x768x16 - Normal
Comparativo entre Sistemas

2
0.7
50,
Com FSAA 58
68
75
| 59,1
112
1888
Sem FSAA -
113
“1267,9
E : '| { :
0 50 100 150 200 250 300
FPS

R9700 - Pentium 1l
R9700 - Athlon
[CIrR9700 - Pentium 4

GF4MX - Pentium Il
GF4MX - Athlon
BIGF4MX - Pentium 4

Hardware

Ja no 3DMark observamos que no geral as diferencas
também aparecem, influenciadas por alguns dos testes.
Testes especificos, como os de texturizagao ou Point Spri-
tes, simplesmente n&o foram influenciados pelo proces-
samento do sistema, mantendo-se iguais nas trés maqui-
nas. Quando utilizou-se FSAA, logicamente as diferencas
diminuiram bastante, mostrando novamente que o gargalo
ainda pode ser o subsistema de video, mesmo em sistemas
antigos equipados com placas extremamente modernas.
No caso do SpecViewPerf
| observamos que a dependéncia
do sistema é realmente grande,
. havendo normalmente uma rela-
caode cercade duas vezes maior
entre o Pentium 4 2.2 GHz frente
ao Athlon 1 GHz, e algo similar
ocorrendo entre os sistemas Athlon e Pentium Ill. Mesmo
aqui, o desempenho sempre favoravel a Radeon, néo se
repetiu nos testes DRV-07 e o Light-04.

Analisando todos os resultados obtidos, julgamos que,
mesmo nao aproveitando totalmente o desempenho que
pode ser oferecido por estas placas de video, os sistemas
mais modestos, como os testados aqui, sdo imensamente
beneficiados, quando da execucao de jogos 3D. Isso sem
falar que se garante uma vida prolongada a placa, no caso
da aquisigao futura de um sistema mais moderno, no qual
a placa-mée suporte o AGP 8x. Portanto, vale a pena o
upgrade de video em seu sistema mais antigo.

‘Conclusao

Nossas impressdes ndo poderlam ser outras a nao
‘ser que a Radeon 9700 Pro terd uma vida longa, ja que
possui suporte a diversas tecnologias recém langadas,

e que a GF4 MX, com a introdugao do AGP 8x, foi uma

interessante opc¢éo utilizada pela nVidia para nao ficar

de fora desta onda tecnolégica, enquanto um modelo

‘com maiores modofncagoes (provavelmente um 4800Ti)

¢ desenvolvido.

' A Radeon realmente se trata de uma opg¢ao pouco
atrativa no momento devido ao seu alto prego. A ATI
devera apro\/eltar esta fase em que estara por cima
~durante mais alguns meses até que a nVidia ou outra
empresa consiga supera-la, quando os precos da
'Radeon deverzo despencar.

, Sera bastante interessante observar o desenrolar
~desta nova briga, que tem tudo para melhorar muito,
principalmente para os usuarios, que ganhar&o produtos
~cada vez melhores, com pregos que caem cada vez
mals rapido.
~ Comrelacéo ao padrao AGP 8x, s6 podemos afirmar
_que ele ainda nao trouxe uma evolucéo extremamente
significativa, mas que pode aumentar a partir de uma
“maior exploracéo de suas capacidades.

- Mas mesmo assim ele se tornara padrao, imposto
 pelo mercado, que sempre langa novas tecnologias
- mesmo que elas nao aparentem ser realmente uteis. No
finaltodos saem ganhando, em suas devidas propor¢oes
‘e momentos.
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Quando umaimpressora funciona,
0s circuitos processadores precisam
de informacdes do “mundo real” para
tomar decisdes e saber o que fazer
com os diversos dispositivos que
comandam.

Assim, existem sensores que
devem saber exatamente qual é a
posicao do papel no momento da
impressao, da mesma forma que deve
detectar a quantidade de tinta (toner)
do reservatério, atemperatura de ele-
mentos criticos e o0 acionamento de
diversos tipos de dispositivos meca-
nicos.

Os sensores podem ser definidos
como dispositivos que transformam
algumtipo de grandeza (temperatura,
presenca, etc.), num sinal elétrico
que possa ser processado pelos
circuitos.

Existem basicamente trés tipos de
sensores que sao usados nasimpres-
soras comuns: resistivos, mecéanicos
e Opticos. Analisemos cada um deles
e os tipos de problemas que podem
causar.

Sensores Resistivos

Os sensores resistivos nada mais
séo do que componentes cuja resis-
téncia varia com a temperatura. O
mais comum é o NTC ou Negative
Temperature Coeffcient Resistor que

ANUTENCAO
ESSORAS

-- SENSORES --

€ um resistor cuja resisténcia diminui
com a temperatura. Na figura 1 mos-
tramos um NTC com seu simbolo.
ONTC pode ser usado para detec-
tar o sobreaquecimento de partes de

uma impressora.

Aspecto

OC i
/ng} l Simbolo

NTC - aspecto e simbolo.

Assim, por exemplo, para se fixar
o toner no papel apds sua aplicacao,
deve-se aquecer o local numa tempe-
ratura bem determinada, o que é con-
seguido com a ajuda de um elemento
de aquecimento cuja temperatura é

Como todo dispositivo mecatronico (que une eletrénica e mecanica), as impressoras
usam varios tipos de sensores para detectar a posicéo de pegas moveis. Esses sensores,
quando falham, séo a causa de diversos tipos de problemas para os quais os profissionais devem
estar preparados. Para tanto, o conhecimento de seu principio de funcionamento, 0 modo de

testa-los e como fazer sua substituicéo é um item de grande importancia para a manutengao
de impressoras.

Newton C. Braga

Em alguns circuitos, em lugar de se
usar um NTC temos um componente
cuja resisténcia aumenta com a tem-
peratura. Trata-se do PTC (Positive
Temperature Coefficient) que também
€ usado como sensor.

Na figura 2 mostramos um circuito
tipico de sensor de temperatura de uma
impressora usando um NTC, ou como
também é chamado, Termistor.

Sensores Mecanicos

Os sensores mecanicos sao
usados para monitorar a posi¢éo ou
a presenca de objetos ou partes
mecanicas.

O tipo mais comum consiste num
conjunto de contatos mecanicos que
podem estar normalmente abertos ou
fechados na auséncia de um elemento
que atue sobre eles, conforme mostra

medida com um sensor. a figura 3.
von 240Q [ ] Micro
‘ T controlador

S~

bo

Circuito tipico de sensor numa impressora.

k;'/:}/'Sensor ey

\(/ 2200 Q [ }
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Atuacgdo de um sensor mecdnico.

Quando algum elemento meca-
nico atua sobre eles, os contatos
podem mudar de posic¢éo, abrindo ou
fechando, e com isso possibilitando o
envio de um sinal elétrico a um circuito
de controle.

Um exemplo de sensor desse tipo
é usado para detectar a presencga de
papel na impressora. Outra aplicacao
é para detectar se a tampa de uma
impressora esta ou nédo fechada.

Na figura 4 mostramos um sensor
mecénico que serve para detectar a
posicao “home” do cursor onde esta
a cabeca de impressao.

Quando a cabeca esta em movi-
mento, o sensor esta aberto e com
isso a tensao aplicada ao circuito de
controle (CPU) é a de alimentacao
(+ 5 V), através do resistor de 1 kQ.

Quando a cabeca atinge a posi-
cao de repouso (home), a lamina
do sensor é pressionada e com isso
ele fecha seus contatos, aterrando a
entrada da CPU. Nessas condi¢des o
sinal muda do nivel légico alto para o
nivel I6gico baixo.

Os sensores mecanicos podem
apresentar diversos tipos de proble-
mas como desgaste, deformacao,
quebra e oxidagao dos contatos.

Montadono | g5y
fim do carro <';>

Y. D1 kQ

[ =

CPU

Sensor de posigdo para o carro usando
micro-switch.

Uma outra desvantagem dos sen-
sores mecanicos é que eles podem
apresentar o fenébmeno do repique
(bouncing), conforme ilustrado na
figura 5.

Quando um sensor mecanico
fecha seus contatos, a corrente ou o
sinal elétrico ndo é estabelecido de
imediato, oscilando por uma fragéo

de segundo.
Repique—» ppw—————+5V

et 4 —— F @ Chamento

__ I

Interpretado pelo circuito

o Resposta ideal
O fenémeno do repique.

Essa oscilagdo pode fazer com
que o circuito que processa o sinal
interprete ndo o fechamento unico dos
contatos, mas uma série de fecha-
mentos e aberturas, ou seja, uma série
de pulsos.

Esse fato pode levaro circuitoaum
funcionamento erratico. Por exemplo,
em lugar de desligar algum disposi-
tivo, ele pode interpretar o comando
comodesligar e ligarnovamente (dois
pulsos) e assim ocorrer uma falha de
funcionamento.

Esses problemas n&o acontecem
com os sensores opticos.

Sensores Opticos

Os sensores Opticos usam luz
como elemento atuante e portanto nao
estao sujeitos aos mesmos problemas
dos sensores mecanicos. Nao existem
contatos mecanicos méveis para se
desgastarem ou quebrarem e a oxi-
dacao nao os atinge.

O tipo mais comum de sensor
Optico é o que tem por base um foto-
transistor, ou seja, um transistor que
possui uma janela transparente ou
ele mesmo é montado num involu-
cro transparente, conforme mostra a
figura 6.

Hardware

Janela
L, Coletor
e > Base
Invélucro s 2
transparente Emissor
Simbolo

Foto-transistores - aspectos e simbolo.

Quando a luz incide no elemento
sensivel que é a propria pastilha de
silicioonde o componente é montado,
ele conduz a corrente e assim pode
ser usado para controlar algum tipo
de acao do microprocessador.

Alguns tipos séo mais elaborados
e nomesmo invélucro incluem a fonte
de luz com que devem trabalhar.

Um exemplo de foto-sensor de
impressora € o que, em alguns tipos,
faz o sensoriamento da presenca de
papel.

Esse sensor, conforme mostra o
circuitodafigura 7, constade umLED
emissor alimentado por5V etendoum
resistor de 150 ohms como limitador
e um foto-transistor ligado a entrada
da CPU da impressora.

Quando o papel esta presente ele
reflete a luz emitida pelo LED que
entdoincide no foto-transistor. Nessas
condicoes o foto-transistor se torna
condutor e conduz a tensdao de
5V para a entrada do microproces-
sador. O nivel alto, resultante desse
processo € interpretado como “papel
presente”.

Se, por outro lado, nao ha papel
para refletir a luz do LED, o foto-tran-
sistor nao conduz e com isso predo-
mina a presenca do resistor de 10 k
ohms ligado a entrada da CPU que
passa a ter o nivel baixo como infor-
magao. Assim, a CPU “toma as deci-
sbes” e as envia para o computador,
que entao apresenta a mensagemde
“impressora sem papel”.

Uma outraforma de sefazero sen-
soriamento de posicao ou do papel
é com uma disposicao diferente do
emissor e do sensor. Nesse caso,
mostrado na figura 8, o emissor fica
de um lado e o sensor do outro.
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Sensor optico de papel de uma impressora.
Seopapel estapresente aluznao Fi
i igura 8
passa e se o papel falta, a luz incide -I
no sensor Papel "
Em alguns tipos de circuitos ¢ 1 kQ o
sensores Opticos, em lugar de um LED —» circuito
(CPU)

foto-transistor podemos encontrarum
foto-diodo.

Se bem que seu simbolo seja

diferente, conforme mostra a figura
9, o principio de funcionamento é
0 mesmo: ele conduz quando a luz
incide numa superficie sensivel.

Uma variacao mais complexa do

sensor simples que vimos € o encoder
Optico, cuja estrutura € mostrada na
figura 10.

Esse sensor é usado em algumas

impressoras para monitorar a posicao
do conjunto que move a cabeca de
impressao. A posicao exata da cabeca
é dada pela contagem do nimero de
estrias escuras que passamdiante do

sensor.

Cada vez que uma estria passa,

a luz do LED deixa de refletir e o

sensor envia um impulso elétrico de
contagem.

O uso de dois conjuntos de sen-

sores, com um circuito légico que
determina em que sentido passam
as estrias, possibilita a deteccao do
modo como o disco se move.

Existem também impressoras que

empregam encoders Opticos que
fazem uso de discos com areas trans-
parentes e opacas de modo a fazer a

monitoria precisa da posicao de partes
mdveis, como porexemplo, o carro.Na

figura 11 mostramos um disco codifi-
cador que pode serencontrado dentro
de um desses componentes.

’ Sensor -

InF

i i1 50 Q

Sensor de papel com oufra disposi¢do
de elementos.

\:‘ Catodo

L =
—

|
Aspectos A

Foto-diodo - aspecfos e simbolosr

__~Sensores

Um encoder dptico com dois sensores.

Problemas e Manutencao

Como testar os diversos tipos de
sensores que analisamos?

O uso de um multimetro ja é
suficiente para detectar quando um
sensor apresenta problemas. Como
fazer isso é o que veremos a seguir.

| Absoluto |

Discos de encoders usados em
impressoras.

a) Sensores mecanicos

O teste dos sensores mecanicos
€ 0 mais simples, pois basta medir a
resisténcia quando estao abertos e
fechados, com a ajuda de um multi-
metro comum na escala mais baixa de
resisténcias. A figura 12 mostra como

fazer isso.
Figura 12

Aberto Fechado

Testando um sensor mecdnico.

Nacondicao em que estao abertos
aresisténcia deve serinfinita e quando
estao fechados a resisténcia deve ser
nula. Mas, atencao: se forem testa-
dos no circuito, quando estao abertos
a resisténcia medida deve ser a dos
componentes que estdo no percurso
de sua corrente, 0 que normalmente
significa que o valor medido ndo sera
infinito.

Também deve-se prestar atencéo
se o0 sensor € do tipo normalmente
aberto ou normalmente fechado,
ou seja, se quando estda sem ser
acionado, o circuito esta aberto ou
fechado.
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Se um sensor apresenta proble-
as de quebra nédo ha outra alterna-
tiva sendo a de se fazer sua troca.

No entanto, em alguns casos,
ode-se observar que a causa do

au funcionamento estd num pro-
lema de oxidacao ou sujeira.

Existem substancias, em spray,
sadas para a limpeza de contatos.

orrifa-se um pouco dessa substan-
ia nos contatos, conforme mostra a
igura 13.

Evidentemente, o processo de lim-
eza, dessa forma, ndo funciona se o
ensor estiver em invélucro fechado,
em acesso aos contatos que apre-

sentam problemas.

[

b) Sensores Resistivos

O teste de um sensor resistivo
pode ser feito pela medida de sua
resisténcia, normalmente indicada
no invélucro do componente ou no
diagrama do aparelho. O multimetro
comum pode ser usado para essa
finalidade.

A substituicdo, caso se verifique
que o problema é do sensor e nao
do circuito de processamento, exige

cuidado. O tipo deve ser exatamente
0 mesmo, pois existe o problema de
valor do componente e também do
seu posicionamento.

Alguns tipos de sensores sao sen-
siveis o suficiente para poderem ser
testados pelo simples calor do corpo.

Segurando o componente entre
os dedos e tendo o multimetro ligado
aos seus terminais, conforme mostra
a figura 14, observamos a variacéo
dasuaresisténcia pelo movimento da
agulha.

c) Sensores opticos

Os sensores 6pticos podem ser
testados de diversas formas. Uma
delas consiste em se verificar, com
o osciloscépio ou multimetro, se ha
mudanca de nivel l6gico no circuito
quando aluzincide ou deixa de incidir
nesse elemento.

Assim, podemos testar o sensor da
presenca de papel na bandeja, veri-
ficando se, ao colocar o papel, o nivel
I6gico ou atensao na saidado circuito
muda.

Na figura 15 mostramos como
fazer isso com o multimetro.

[Componente suspeito

| Spray congelador

Usando o spray congelador.

| Multimetro

Variagao

Testando um sensor de temperatura.

v

Hardware

(Multimetro _

Colocar

do sensor

Terra

Verificando o sensor optico.

Antes de fazer a troca do compo-
nente em caso de um funcionamento
anormal, o profissional deve verificar
se sujeira nao esta obstruindo a pas-
sagem da luz.

O acumulo de sujeira no sensor
pode causar uma reducao de sua
sensibilidade com falhas de funciona-
mento.

Nesse caso, também, uma das difi-
culdades que o profissional vai ter, se
um desses componentes apresentar
problemas, € justamente encontrar
outro semelhante.
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Dicas e Truques do
Registro do Windows
9X,ME, NT, 2000 e XP

O Registro do Windows € sua espinha dorsal. Qualquer acidente,
que ocorra nele, pode ser fatal para o sistema operacional. Mas

saber lidar com esta situacao pode trazer uma grande melhora para o seu Windows.
Vejamos inimeras dicas que irdo aumentar o desempenho dos PCs e ajudar a evitar
muitas das dores de cabeca causadas por usuarios mal intencionados ou pouco
experientes. Vamos la...olho na PC&CIA e mdos a obral!!l

O que € o Registro?

E uma base de dados organizada de maneira hierar-
quica onde todas as configuracdes do Windows estao
armazenadas. Ele contémtodas as configuragoes e opgcoes
para as versoes de 32 bits do sistema operacional Windows,
incluindo o 95, 98, ME, NT/2000 e o XP. Ele traz consigo
informacgodes sobre todo o hardware, software, usuarios
e preferéncias do PC. Toda vez que um usuario faz uma
mudanca no painel de controle ou instala um aplicativo,
estes sdo gravados e replicados no Registro do Windows.
Além disso, quando a maquina se inicializa, o Registro
também sofre mudancas, pois alguns de seus componentes
sao dinamicos.

Enfim, trata-se de um repositdrio para todas as infor-
macoes do Windows. Do teclado a verséao do seu Office,
tudo esta la. O Registro € a alma e o coragao deste sistema
operacional.

Pra que serve o Registro?

O Registro foi criado para substituir os complexos e
fragmentados arquivos em lote, que eram utilizados na
inicializacao e configuragao dos sistemas DOS e Windows
3.1 (e 3.11), e fornece todos os dados requeridos para
descrever e operar uma estacéo de trabalho ou servidor.

Como exemplo, a maioria dos dados contidos nos
arquivos de inicializacdo do MS-DOS, o Autoexec.bat e
o Config.sys, e do Windows 3x , control.ini, system.ini,
win.ini, etc, fazem parte do Registro, junto com outras
configuragdes do sistema. Os aplicativos Win32 também
armazenam suas informagdes de configuragéo e iniciali-
zagao no Registro, ao invés de usar os arquivos .ini, .cfg,
etc.

Contudo, o MS-DOS e os arquivos .ini séo preservados,
somente para manter a compatibilidade com o antigo DOS
€ com os programas baseados em Win16.

Luiz Fernando Femenias V. Aizawa

Como o Registro Funciona?

De maneira geral o Registro € um mapa que mostra ao
Windows qual caminho ele deve tomar dada uma requisi-
¢éo, seja ela oriunda do usuario, programa ou hardware.
Supondo que um usuério do Windows 98 queira abrir um
programa, no momento em que ele clicar sobre o bot&o ini-
ciar,achave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies € lida, para determinar
0 que o usuario pode ou néo fazer e que programas ele
esté autorizado a executar.

Quando um menu é aberto, a medida que o mouse des-
lizasobre ele,achave HKEY_CURRENT_USER \Software
\Microsoft \Windows \CurrentVersion\Explorer ¢ lida para
determinar como o Windows ird reagir a esta acéo. Todas as
chaves padréo do Windows comegam com o prefixo HKEY.
Este prefixo significa Handle to a Key ( algo como manejo
de chave). Uma Handle é uma construgéo de programagéo
utilizada para acessar objetos do Windows

Enfim, qualquer coisa que ocorre no Windows, obriga-
toriamente passa pelo Registro.

Backup e Restauragdo do Registro

Como a edi¢do do Registro lida com arquivos que sdo
vitais para o sistema operacional, fazer um backup antes
de modifica-los € um passo imprescindivel.Vejamos, entao,
como copiar e restaurar o Registro, precavendo-se contra
mudancas que impossibilitem o seu funcionamento.

Windows 9X/ME

Backup pelo DOS
A partir do diretdrio raiz (C:) crie um diretério com o
nome backreg:
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C:\md backreg

Entre no diretdrio Windows e desative os atributos (sis-
tema, leitura e oculto) dos arquivos do Registro. Apds,
copie-os para o diretério criado no passo anterior:

C:\cd windows

C:\windows\attrib -s -r -h system.dat

C:\windows\attrib -s -r -h user.dat

C:\windows\attrib -s -r -h classes.dat (somente

para o Me)

C:\windows\copy system.dat c:\backreg

C:\windows\copy user.dat c:\backreg

C:\windows\copy classes.dat c:\backreg (somente

para o Me)

Reative os atributos:

C:\windows\attrib +s +r +h system.dat

C:\windows\attrib +s +r +h user.dat

C:\windows\attrib +s +r +h classes.dat (somente

para o Me)

Backup pelo Windows

Para o Me - Através do Windows Explorer crie a pasta
“backreg” no C:\. Va até o Menu Ferramentas\Op¢oes de
Pasta\Modo de Exibicao\Pastas, em Arquivos Ocultos,
selecione a opgao “Mostrar pastas e arquivos ocultos”.
Agora, copie para esta pasta recém-criada, os arquivos
system.dat, user.dat e classes.dat, localizadas na pasta
C:\Windows.

Para o 9X - Pelo Windows Explorer crie a pasta “backreg”
no C:. Va até o Menu ExibinOp¢oes de Pasta\Modo de
Exibicao, em Arquivos Ocultos, selecione a opcao “Mostrar
todos os arquivos”. Copie para esta pasta recém-criada
os arquivos system.dat e user.dat, localizados na pasta
C:\Windows.

Restauracdao (9X e ME)

Esta opgao é melhor executada pelo MS-DOS. Reini-
cialize amaquina, pressione atecla F8, e selecione a opgcéao
Somente Prompt do Modo MS-DOS.

Desative os atributos dos arquivos:

C:\windows\attrib -s -r -h system.dat

C:\windows\attrib -s -r -h user.dat

C:\windows\attrib -s -r -h classes.dat (somente

para o Me)

Copie os arquivos armazenados no diretorio de

backup (backreg) para o diretério C:\Windows:

C:\windows\copy c:\backreg\system.dat

C:\windows\copy c:\backreg\user.dat

C:\windows\copy c:\backreg\classes.dat (somente

para o Me)

Reative os atributos:

C:\windows\attrib +s +r +h system.dat

C:\windows\attrib +s +r +h user.dat

C:\windows\attrib +s +r +h classes.dat (somente

para o Me)

Sistemas Operacionais

Windows 2000/XP

Backup

Somente de umachave - O Windows 2000/XP permite
fazer backup somente da chave que ira sofrer alteracao.
Para isso siga estes passos:

Clique em Iniciar - Executar - Digite o comando
regedt32 e tecle OK. Sera aberta a tela do Editor de Registro.
Localize a chave do Registro que ird ser editada e clique
no menu Registro e depois em Salvar Chave. Escolhaum
nome como keybackup e salve em uma pasta qualquer.

Backup de todo o Registro - Para tanto, temos de
criar um Disco de Reparagao do Sistema, da seguinte
maneira:

Clique em Iniciar - Programas - Acessorios - Fer-
ramentas de Sistema - Backup. Clique em Disco de
Reparacéao de Emergéncia (figura 1), insira um disquete
no floppy e marque a caixa para fazer backup do Registro,
na tela “Disquete de Reparacao de Emergéncia”.

E Backup - [Sem titalo]
Trabalho  Editar

Bemvindo Backup | Restaurar | Trabahos agendados |

E,: Wmamnm&mbw%mmmummmwmlmbnkm
V']

I Bi Insia um disquete formatado e vezio na uridede A e clue em 0K,
* D_d
7 D i Tunumlwbwut&mﬂmmmbww Esse
pode set .M.MW do sistema
@ Dg se 0 Registro for fo darliondo,
< Cancelar I
Opotes de backup:
Backup nomal. Log de resumo. —
At s i

Midia de backup ou nome do arquivo:

st posas |

Criagdo do disco de emergéncia.

A segunda maneira é fazendo um backup do Estado
do Sistema, que pode ser feito na guia Backup da mesma
ferramenta em questéao (figura 2). E como o arquivo de

52 Backup - [Sem titulo] gas Ul x|
Trabaho Editar Exibir F Ajuda e G
Bemvindo Backup | Restaurat | Trabahos |
i ixa de lado das unidades, pastas ou arquivos dos quais deseja fazer backup.
Nome | Comentario 1
U el duquives de inicializ. .
(3@ COM-+ Banca de d
718 Registio
=Y Meus documentos
Meus locais de rede
i
g; Desting da backup: . Opedes de backup:
= Il‘uqu“ 5 .L’ Backup m:v:mal Log de resumo.
Midia de backup ou nome do arquiva: =
F:\BACKUPES\estado do sist Pracigar... i

Backup do Estado do Sistema.
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backup gerado sera grande, ele deve ser gravado no HD.
Em nosso caso, fizemos isso na unidade légica F:, como
demonstrado no item “midia de backup ou nome do arquivo:”
da figura 2.

E aterceira é através do MS-DOS. Execute o Windows
no modo de seguranca e copie o diretério C:\Windows\
System32\Config para um outro diretério qualquer. Assim,
em caso de problemas, basta copia-lo de novo para sua
localizacao original.

Restauracdao

Somente de uma chave - Quase o mesmo procedi-
mento do backup, mas com as seguintes diferencas:

No Editor de Registro, clique no menu Registro e
depois em Restaurar. Na pasta usada para salvar a chave,
clique no arquivo citado em nosso exemplo, o keybackup,
e clique em Abrir, e em Sim, em seguida.

Restauracao de todo o Registro - Se vocé optou por
fazer o backup do Registro usando o disco de emergéncia,
esta operagao criou uma copia atualizada do Registro,
na pasta C:\Repair\Regback. Agora, se apos a edicao do
Registro, vocé nao estiver conseguindo iniciar o Windows,,
manualmente é possivel substituir os arquivos localizados
no diretério C:\Windows\System32\Config, com a copia
contida em C:\Windows\Repair\Regback, usando o Con-
sole de Recuperacao. Para isso tenha em maos o CD do
Windows 2000 e o disco de emergéncia. Inicialize pelo CD
e escolha recuperar uma instalacao e forneca o disquete
de emergéncia quando solicitado.

Entretanto, 0 modo mais facil é restaurar o Estado do
Sistema. Caso ocorra algum erro, quando a maquina estiver
inicializando, pressione F8. Em seguida, selecione Modo
de restauracao de servicos de diretério, o que fara com
que o Windows inicialize em modo de seguranca. Clique
em Iniciar - Programas - Acessorios - Ferramentas de
Sistema - Backup e escolha a guia Restaurar. Selecione
a midia que contém o backup do Estado do Sistema e
escolha, em Restaurar os arquivos para:, a opcéo Local
Original(figura 3). Agora, basta reinicializar o micro quando
solicitado.

= Backup - [Restawar]

o Eotar Exbi Fewamentss Ajuda

Bemvinda | Backup Restaurar | Trabahos sgendados |

E; PRIl Proaresso da restauracdo
T A ) [
R L T I
-] @ Wit .
. Ll%;‘ Nomeds  [iTde crad om ZIROR W ETT :

Status: [Concuido :
" Deonin Resterts (sstimatival
Tempo: [ 2mn22s. [ i
Z . Arquivos: i -Lﬁ’ 1976 i w
e M B i Bt

Recuperacdo do Estado do Sistema.

Editando o Registro - Dicas e Truques

Para quetodas as alteracoes surtam resultado, € neces-
sario reinicializar a maquina. Ao menos que especificado
uma versao especifica do sistema operacional (SO), as
modifica¢des valem para todas as versdes. Com relacéao
as modifica¢des citadas adiante, caso a chave ou valor
(veja campo “Tipo” em cada dica) apontado ja exista,
basta altera-lo (clique com o botao direito sobre o item e
selecione Modificar). E, caso nao existam, siga o seguinte
procedimento:

a) No menu Iniciar, escolha a op¢do Executar e em
seguida digite regedit, clicando logo apés em OK. O editor
de Registro do Windows sera aberto.

b) No editor de Registro vocé notara a existéncia de
6 chaves principais no Windows 9X/ME e 5 no Windows
2000/XP/NT (tais chaves estao do lado esquerdo do editor
do Registro). Sao nessas chaves que faremos as modifi-
cacOes para a implementagao das dicas.

c) No rodapé do editor de Registro € mostrado a chave
exata em que vocé se encontra. Oriente-se por ele, pois
as subchaves ou valores seréo criados exatamente no
caminho ali indicado.

d) Para criar uma subchave ou valor, assim que chegar
nachave apontada em cadadica,
clique com o botao direito do
mouse na area a direita do editor
de Registro. Surgira entao um
menu como o mostrado nafigura

4,paraquevocéescolhaachave Menu para criagdo de k
ou tipo de valor a ser adicio- chaves e valores no
nado. editor de Registro.

Quando houver mais de uma
chave a ser modificada para a
implementacéo da dica, o mesmo valor e tipo deverao ser
colocados nas mesmas.

1. Removendo o caracter ~ dos nomes
de arquivos

De modo a oferecer suporte ao modo como 0s nomes
de arquivos eram implementados no MS-DOS (8 caracteres
para o nome e trés para a extensao - formato conhecido
por 8.3), o Windows trunca (ou quebra) nome de arquivos
longos, que excedam o formato 8:3), inserindo o caracter~.
Contudo, isso dificulta a visualizacao dos nomes dos arqui-
vos, quando estamos no modo MS-DOS. Para remover o
uso do ~ e mostrar o nome completo, fagamos:
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Chave : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
' ControlSet\Control\FileSystem)]

Nome: NameNumericTail

Tipo : Valor DWORD

Valor: (O=desabilitado,1=habilitado)

2. Otimizando o acesso de banda larga com Cable
Modem ou Conexdes ADSL (Windows 2000/XP)

;. Editor do Registro

‘Registro Editar Exibir Favoritos Ajuds .
@3 sym_hi | TTee
&3 symea10 REG_SZ win2000
i f:_-:: R REG_DWORD 0x00000001 (1)
&0 sysmdo REG_SZ
3 Sysmonlog 4] UseDomainhameDevolution REG_DWORD 0x00000001 (1)
<] T
. T”'SN REG_DWORD 0x00000080 (128)
trim :,“:m REG_DWORD 0x00000000 (0)
&3 Linksge REG_DWORD 0x00000001 (1) |
&3 Parameters (5] GlobaMaxTcowindowsize REG_DWORD 0x000071ff (32767)
- Adapters B REG_DWORD 0x00000002 (2)
() DNSRegisteredAdapters i¥]Sackopts REG_DWORD 0x00000001 (1)
@ Interfaces g REG_DWORD 0x00000001 (1)
(3 PersistentRoutes - REG_DWORD 0x00007fff (32767) |
1) § 4 5 ot sf
e computador FKEY _JOCAL, e e

Tal modificagao acarretara num aumento de desempe-
nho, quando em uso dessas conexoes.

Chave : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
ControlSet\Services\Tcpip\Parameters]

Tipo: Valor DIVORD

Nome/Valor:

Default TTL = 80 em hexadecimal (ou 128 decimal)

EnablePMTUBHDetect = 0

EnablePMTUDiscovery = 1

GlobalMaxTcpWindowSize = 7FFF em hexadecimal
(ou 32767 decimal)

TcpMaxDupAcks = 2

SackOpts = 1

Tcp13230pts = 1

TcpWindowSize = 7FFF em hexadecimal (ou 32767
decimal)

3. Force Usuarios a se autenticarem (logar) no

Windows (Windows 95/98/Me)

(. Active Setup

- Advanced INF Setup (valor no definido)

"RUNDLL32 shell32.SHE itw/indowsE 40 |

L]

Normalmente os usuarios podem selecionar “Cance-
lar” na caixa de logon do sistema, para ter acesso a um
computador local. Essa dica forga o logon com senha, e
néo permite o acesso ao computador, sem que iSso seja

feito e que o usuario esteja previamente cadastrado.

. Para tanto, primeiro configure a maquina para
multiplos usuarios (Iniciar- Configuragdes- Painel de con-
trole- Usuarios), crie um usuario com nome e senha
usando as opg¢des mostradas na figura 8, e reinicie o

Sistemas Operacionais

Figura 8

Configuragdes de itens personalizados x|

Selecione os itens personalizar e escoha
m:mm:t.m o s

Windows logando
com este usua-
rio. Depois faga as

e g Sl
mod'lflcagoes no et
Registro. ™ Menu Tnicar
o I~ Pasta Favoritos'
,Observ.aga'o. o s
Apds a primeira T Past M gocuments

configuracéao de
usuarios, sempre
que vocé precisar
criarumnovo usu-
ario, esta configu-
ragao deve ser eliminada, refazendo-a apds a criagao do
usuario.

Chave: [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Run]

Nome: NolLogon

Tipo: Valor da Sequéncia

Valor: RUNDLL32 shell32,SHExitWindowsEx0

@ Criar copias dos itens atuais e seu contetido.
 Criar novos itens para economizar espago em disco.

< Yoltar I Avangar > I

Cancelat l

4. Desabilitando teclas especiais na seqiiéncia de
inicializacdo (Windows 95/98/Me)

[ -
WinDir=C:\WINDOWS

WinBootDir=C:\WINDOWS

HostWinBootDru=C

Options

| ¥

Ainda com relacao a dica anterior, existem usuarios
“espertinhos” que com certeza apertariam F8 ou F5 para
entrarem modo de seguranca e tentar burlara nossa “segu-
ranca” no Windows 9X. E, infelizmente, conseguiriam.
Portanto, vamos “fechar’ essa via de acesso também. Para
isso, primeiro localize o arquivo msdos.sys € mude seu
atributo de Somente Leitura para Arquivo (clique com o
botéo direito sobre o arquivo e escolha propriedades).
Logo apds, abra o arquivo com o Bloco de Notas e insira
a variavel BootKeys=, cujos valores podem ser: 1 para
habilitar, O para desabilitar.

5. Escondendo discos na opg¢ao Meu Computador

§ ¢, Editor do Registro =100 x|
| Arquivo Edter Exibr Favoritos Ajude
(1 Group Policy Al : 1 Tipo Ioedes |
-3 GrpCony ﬁ:.ﬂo) REG_SZ (valor ndo definido)
& Internet REG_DWORD 0x00000008 (8)
-3 Internet Settings 4 | [@InoDriveTypeAutoRun  REG_DWORD 0x00000091 (145)
- Policies
'_1 Explorer -
ol ILfJ « | 2l

mm WMWM

pa

Estas configuragdes permitirao a vocé escolher quais
discos ficarao visiveis no Meu Computador. E possivel
selecionar todos os discos ou apenas alguns deles.
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Os valores correspondentes a cada letra seguem
abaixo. Por exemplo, para esconder o floppy e o CDROM
(geralmente A: e D: respectivamente) vocé terd que adi-
cionar 1 (A) + 8 (D), o que resultaem 9 - o valor a ser usado,
nesse caso.

Valor: A:1:B:2,C:4,D:8 E: 16 F:1832 G264 H- 128,
I: 256, Todos: 67108863

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Nome: NoDrives

Tipo: Valor DWORD

6. Escondendo as ferramentas administrativas do

menu Iniciar (Windows 2000/XP)
Figura 11
—

Com isso, evitaremos o uso destas ferramentas, prote-
gendo o sistema de pessoas despreparadas ou mal inten-
cionadas.

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

Nome: StartMenuAdminTools

Tipo: Valor da Sequéncia

Valor: Yes para aparecer ou No para esconder

7. Escondendo o opc¢do Toda rede em Meus locais
de rede

Figura 12

< Editor do Registio

Re ‘v{“
Begitro € ‘u

Por padrao, os usuarios véem todos os grupos e domi-
nios de uma rede. Desabilitando esta opc¢ao, os usuarios
estardo confinados ao seu préprio grupo ou dominio.

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Network]

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Network]

Nome: NoEntireNetwork
Tipo: Valor DWORD
Valor: 0 = desabilitado, 1 = habilitado

8. Desabilitado o prompt de comando do
MS-DOS

Figura 13
=

Agora, vamos restringir o acesso ao prompt de comando
(MS-DOS), a partir do Windows.

Chave:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\WinOIdApp]

Chave:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\WinOIldApp]

Nome: Disable

Tipo: Valor DWORD

Valor: 0 = desabilitado, 1 = habilitado

9. Impedindo Download de arquivos no Internet
Explorer

Figura 14

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]

Nome: 1803

Tipo: Valor DWORD

Valor: 0 = download habilitado, 3 = download desabi-
litado

10. Forcando o logon do usuario, apés o retorno
do modo de hibernagdo ou suspenso, do sistema
(Windows XP)
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Esta configuragéo faz com que o computador sempre
se tranque e requeira uma senha para voltar a atividade.

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\
Microsoft\Windows\System\Power]

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\
Microsoft\Windows\System\Power]

Nome: PromptPasswordOnResume

Tipo: Valor DWORD

Valor: 0 = sem logon, 1= requer logon

11. Habilitando Auto-Completar na linha de
comando do MS-DOS (Windows NT/2000/XP)

£ ' Editor do Registro

Arquivo Editar Exibir Favoritos  Ajuda

=120 Microsoft alfNome T e T T
(0 Active Setup [a8)(padrio) REG_SZ (valor n8o definido)
#- ActiveMovie @) completionChar REG_DWORD 0x0000000S (9)
L Advanced INF Setup | [#)oefaukColor REG_DWORD 0x00000000 (0)
; Clock E@Emnmms REG_DWORD 0x00000001 (1)
JConmand Procezor | &
e oo, | EdPathCompletionchar  REG_DWORD 0x00000004 (4)
{ ®-@ cF
&- () EventSystem v
J o sty | 2
| \HKEY_CURRENT __ i ¥,

Esta é para aqueles que estao acostumados a esse
recurso nos ambientes Linux/UNIX e “sofrem” no Windows.
Sem duvida, ajuda bastante na administracao do sistema.
O valor hexadecimal a ser usado, depende da tecla que
“ativara” o recurso. As mais comuns sao a Tab (valor 9),
Ctrl+D (4) e Ctrl+F (6).

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Command Processor]

Nome: CompletionChar

Tipo: Valor DWORD

Valor: Caracter hexadecimal descrito acima

12. Melhorando o Desempenho (Windows
NT/2000/XP)

Essa dica consiste em evitar que alguns componentes
imprescindiveis ao bom funcionamento do sistema (dentre
elesdrivers, o proprio kernel e o HAL - Hardware Abstraction
Layer) sejam paginados para o HD, quando de uma eventual
escassez de memoria RAM. Em resumo, garantiremos a
tais componentes a permanéncia constante na memaria
RAM, o que aumenta o desempenho desses SOs.

. Chave:HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentCon
[ trolSet\ Comtrol\Session Manager\Memory Management

Nome: DisablePagingExecutive

Tipo: Valor DWORD

Valor: 0 = desabilita, 1 = habilita

Sistemas Operacionais

[3. Escondendo o icone Meu computador da
Area de Trabalho e do Windows Explorer (Win-
dows ME/NT/2000/XP)

Figura 1

[10] x]

2 Editor do Hegistio

| Begsto Edie Exbe Favoiior Ayds

| Dados
(vakor nBo defirido)
[ETRIETEIREN 0+00000001 (1)

e ]
i e EEY CURRENT DR S i e e

Chave:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
Nome: {20D04FEO0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Tipo: Valor DWORD
Valor: 0 = mostra, 1 = esconde

14. Desabilitando o clique com o botdo direito
do mouse na Area de Trabalho e no Windows
Explorer (Windows ME//2000/XP)

Figura 19

= |

<. Editor do Registro

%r; LS INILR | Dados

48] Pacto) valor nBo defido)]
(&£ NoDriveT ypeAutoRun 95000000

£ 0400000000 (0)

& Funcrce ly

Moy computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Policies\Explorer

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Nome: NoViewContextMenu

Tipo: Valor DWORD

Valor: 0 = habilitado , 1 = desabilita

15. Controlando o acesso aos drives de
CDROM,, floppy e discos removiveis (Windows
NT/2000/XP)

Figura 20

;" Editor do Regiztio =100 x]

3 Winlogon
# (2 Windows Script Host e |
i (L Windows Scripting Host
* () 20ne.com

+ & Ve 4

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
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Nome: AllocateFloppies Nome: AllocateCDRoms

Tipo: Valor da Sequéncia Tipo: Valor da Sequéncia

Valor: 0 = O(s) floppy(s) pode ser acessado por todos Valor: 0 = O drive de CDROM pode ser acessado por
usuarios, 1 = Somente o usuario atualmente em uso, local- todos os usuarios: 1 = Somente o usuario atualmente em
mente, pode acessar o floppy uso, localmente, pode acessar o drive de CDROM.

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREMicro
soft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon] 16. Negando acesso ao menu Configuracoes

Nome: AllocateDASD s

Tipo: Valor da Sequéncia T R e (S0

Valor: 0 = Somente os Administradores, 1 = Administra- e e -
dores e usuérios especiais, 2 = Administradores e usuarios 4 e
que estiverem interagindo com a maquina T .

Chave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi @ R
crosoftWindowsNT\CurrentVersion\Winlogon] -

Esta configuragao desabilita a visualizacao da opc¢ao
Configuragdes, a partir do menu Iniciar.

Chave: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\System]

Chave:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\System]

Nome: NoDispCPL

Tipo: Valor DWORD

Valor: 0 = habilitado, 1 = desabilitado

® Acesso dnscodo e ded, L
® Acesso banda larga A

'0 Cdocahon de equamenios

nvolvlmenfo e lmplanta¢°°
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Processadores :

Tecnologias

e Comparativos

Preocupado com o verao e as altas temperaturas? Saiba
quais sdo os produtos e tecnologias disponiveis, para evitar
sobre aquecimento e danos ao seu processador.

Luiz Fernando Femenias V. Aizawa

Com o avancgo da pesquisa e desenvolvimento daindus-
tria, temos, hoje, semicondutores, quer seja de modo dis-
creto (diodos, transistores), quer seja em circuitos integra-
dos, que ficaram menores, mais rapidos, com mais recursos
e que geram muito mais calor. Alguns microprocessadores,
dissipam niveis de calor antes encontrados somente em
dispositivos de poténcia. Como exemplo, o Pentium 4 de
3,06 GHz chega a dissipar até 105 W!.

Dada a chegada do verdo e suas temperaturas muito
altas, chegando em algumas regides a 40 °C, esse também
é um fator preocupante e que deve ser considerado no
aquecimento de componentes eletronicos.

Por esses motivos, uma outra area de pesquisa come-
cou a desenvolver técnicas para gerenciar esta dissipagao
de calor que tanto compromete a qualidade dos proces-
sadores. Ela é responsavel pela criagdo de coolers, dissi-
padores, ventoinhas e compostos térmicos que permitem
a um Pentium 4 funcionar a 3,06 Ghz sem literalmente,
“fritar”.

Como sabemos, o processo de dissipagao de calor de
um processador, basicamente, consiste em transferir o
calor gerado entre o seu nucleo (die) e o dissipador do
cooler, para o ambiente. Para que este ocorra de forma
eficiente, a qualidade dos elementos, posicionados entre
o calor gerado pela superficie do die do processador e o ar
ambiente, é de fundamental importancia.

Em nossos testes utilizamos um processador Athlon XP
1900+ com trés coolers da Cooler Master, mon-
tados sobre uma placa-mae Soltek SL-75DRV5,
com um modulo de memdria Kingston de 256 MB
DDR266. A opcao de usartrés coolers deveu-se
ao fato de eles apresentarem tecnologias dife-
rentes na construgcédo de seus dissipadores e
ventoinhas. Na tabela 1, temos um resumo de
suas caracteristicas técnicas.

Este material foi previamente escolhido por
oferecer algumas caracteristicas que procura-

Ventoinha

vamos para os testes: a primeira é a questao acerca das
elevadas temperaturas de funcionamento alcangadas pelo
Athlon; a segunda é o fato desta placa da Soltek fornecer
a temperatura exata do die do processador, o que é muito
util num teste com enfoque térmico; por ultimo, é que o
overclock pode ser conseguido de forma rapida e pratica
com o utilitario de BIOS Red Storm Overclocking, ou pelo
incremento manual do FSB (Front Side Bus - barramento
externo do processador). Além disso, através de outro
recurso interessantissimo dessa placa, conhecido como
ABS I, pode-se retirar o cooler com o computador em
funcionamento e fazer testes que outras placas nao possibi-
litariam, uma vez que exporiam o processador a queima.

Vamos analisar o que os fabricantes estao trazendo
para amenizar este problema, desde as pastas térmicas
as ventoinhas.

As Pastas

Enquanto as faces do dissipador e do processador
parecem ser lisas e uniformes a olho nu, aumentando-as
muitas vezes, revelam-se microscopicos picos e vales
que compdem ambas as superficies. Quando ocorre a
juncdo, somente os pontos mais altos de cada uma destas
superficies sdo unidos, o que ndao chega a ser cercade 1%

de contato direto. Todo o espaco restante
Tabela 1

Cooler1 Cooler2 Cooler 3
HHC-001 HHC-L61 HSV-V62
nsumo 12N 12V 12V
Rotacdo rpm 6800 3000 3000-6800
36,11 1443 16,13 a 36,11

60x60x25
Heat Pipe
Tamaho mm 80x60x44

B60x60x25 60x60x25
Heat Pipe Monobloco
80x60x44 60x60x26

Tamanho mm

Caracteristicas dos coolers avaliados.

PC & CIA N° 18 - JANEIRO 2003




acaba sendo preenchido com ar, e como este € um péssimo
condutor térmico, o calor acaba afetando o funcionamento
do processador.

E aqui que entra a pasta térmica, um composto capaz
de conduzir o calor muito melhor que o ar. Ele toma o
seu lugar e preenche as rugosidades entre o dissipador
e o processador, ficando no caminho do calor gerado,
melhorando arefrigeracao. Enquanto o ar possui uma baixa
condutividade térmica de apenas 0,026W/m°K (Watts/
metroKelvin), as pastas térmicas, tipicamente, costumam
situar-se entre 0,4W/m°K e mais de 8 W/m°K, o que ajuda
significativamente na transferéncia do calor da CPU para
o dissipador. Quanto
Dissipador, maior for a condutivi-

: dade térmica, melhor
sera a performance do
composto térmico.

A fim de demons-
trarmos a importancia
e, a0 mesmo tempo,
eficiéncia de algumas

pastas térmicas, esco-
_— Inemos trés modelos
CPU" disponiveis no mer-
cado. O cooler usado
Pasta térmica entre o processador  foi o HHC-001, um
e o dissipador. modelo especialmente
desenvolvido para overclock e que, conforme testes
demonstrados num artigo publicado na PC&CIA 17, apre-
sentou bons resultados. Nosso objetivo era chegar o mais
longe possivel com o FSB, a uma temperatura que nao
comprometesse o funcionamento do processador. Sé para
seterumaidéia daimportancia das pastas térmicas, como
cooler HHC-001 montado sem pasta térmica, o Athlon XP
1900+ atingiu 85°C em menos de um 1 minuto!

Operamos os testes com dois procedimentos. No pri-
meiro (Teste 1 da Tabela 2) aplicdvamos a pasta e, através
do utilitario de BIOS, da placa SL-75DRV5, conhecido por
Red Storm Overclocking (que doravante sera chamado
de RS), procuravamos atingir a maior freqiiéncia de FSB
possivel do processador. Quando este limite era atingido,
incrementavamos manualmente o valor do FSB, através
dos parametros de aumento de freqléncia e voltagem,
oferecidos pela BIOS da placa-mae.

Ao constatar o limiarde aumento do FSB, isto é, o ponto
em que a maguina nao era capaz de inicializar, abaixavamos
o FSB para que o sistema voltasse ao seu estado opera-
cional. Por ultimo, o submetiamos ao teste de estabilidade,
que foi conduzido com o utilitario CPU Stability Test, em seu
modo de aquecimento, por cerca de dez minutos.

No segundo (Teste 2 da Tabela 2), colocamos as pastas
parafuncionarem modo normal, isto €, sem overclock (FSB
a 133 MHz e voltagem da CPU igual 1,75 V), no mesmo
cooler (HHC-001), submetendo-as novamente ao teste de
estabilidade.

MQDIQEC ha

Contato
direto

L

Pasta
térmica

A cada troca de pasta térmica, também conhecida por
composto térmico, limpavamos a base do dissipador do
cooler com detergente, agua e alcool isopropilico, de
modo a eliminar quaisquer vestigios do composto ante-

riormente testado, evitando assim
que uma pasta influenciasse nos

resultados da outra.

A primeira pasta testada &
foi a HTK-001 da Cooler @
Master, que tem como ele-
mento ativo principal o sili-
cone (o projeto desta pasta

Compostos térmicos ufilizados :
AS 3 (2a), IPT-300(2b) e HTK-001(2¢c).

é da quimica americana Dow Corning) e possui conduti-
vidade térmica de 4,18 W/m°K.

Esta pasta é acompanhada de um interessante kit para
aplicacao, que ajuda a evitar o desperdicio. O kit consiste em
gabaritos plasticos para os soquetes A, 370, 7 e 423(478)
e de um cartéo plastico que serve como uma espatula para
espalhar a pasta.

Para utiliza-lo, basta destacar o gabarito e cola-lo sobre
odissipador. Em seguida, aplique a pasta térmica somente
sobre o quadrado central, que circunda o die do proces-
sador. Agora, para garantir uma adequada distribuicao da
pasta, espalhe com o cartéo plastico, removendo o excesso
(figura 3).

A segunda pasta envolvida em nossos testes foi a
Implastec (IPT 300), que tem como elemento ativo o silicone

Kit para aplicagdo da pasta térmica HTK-001 e
resultado final, apés a operagdo.
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de alto peso molecular e condutividade térmica de apenas
12,0 W/m°K. Essa pasta representava a categoria de baixo
custo.

A ultima pasta foi a Arctic Silver 3 (AS 3), que tem
prata como elemento ativo e condutividade térmica de 9,0
W/m°K, ou seja, a maior dentre as avaliadas. Sera que
isso se refletiria num melhor desempenho? Era o que
esperavamos. Contudo, uma coisa ja era certa : se como
ponto positive da prata temos sua alta e 6tima condutividade
térmica, do negativo, temos que a prata € um bom condutor
de corrente elétrica. Poressa razao, todo cuidado é pouco
na hora de aplica-la. Basta um deslize e o extravasamento
dela além da area do die do processador, para este (no
caso o Athlon XP) ser seriamente avariado.

O processo de aplicagédo consiste em dois passos.
Primeiro, uma quantidade de pasta é aplicada e espalhada
em movimentos circulares sobre o dissipador do cooler,
sendo removida logo a seguir. Isto é feito para que tao
somente as microscépicas rugosidades da superficie do
dissipador sejam preenchidas. Em seguida, uma pequena
porg¢éo da pasta é aplicada sobre o die do processador,
formando uma camada fina e uniforme. Na hora da insta-
lacdo do cooler, este deve ser colocado firmemente
sobre o processador, de modo a evitar que a pasta se
espalhe em demasia e vaze para fora do die. Para

maiores informacdes acerca da aplicagdo desta pasta,
consulte o site do fabricante, em www.arcticsilver.com/
arctic_silver_instructions.htm. Agora, vejamos na tabela
2 como as pastas se sairam nos testes.

Tabela 2
Teste 2

'emperatura do die aﬁenda apos execug:éo do Red Storm
relocking (RS);
FreqUéncia no FSB obtida manualmente ‘
Temperatura do die aferido apés execugao do utlhbéno
U Stability Test.

Os resultados do teste 1 mostram uma ligeira superio-
ridade da pasta AS 3, que, além de possibilitar a obten-
cao da mais alta freqiiéncia no FSB, também permitiu
ao processador, concluir o teste de estabilidade numa
temperatura 1°C abaixo das obtidas com as outras duas
pastas. Contudo, nota-se claramente que houve um gar-
galo, causado pela CPU, que tinha seu funcionamento
comprometido quando atingia temperaturas em torno de
60 °C. Isso praticamente nivelou o desempenho das trés
pastas e obscurecia uma superioridade mais avantajada
que pudesse ser vislumbrada, por exemplo, da parte da
pasta térmica AS 3, pelo fato dela possuir a maior condu-
tividade térmica dentre as trés. Isso pdde ser aferido no
teste 2. Note como o processador ja inicia os testes a uma

Hardware

temperatura cerca de 7°C superior, quando utilizando a
pasta IPT 300, comparado ao uso da pasta AS 3.

Os Dissipadores

Suas principais caracteristicas sdo as dimensdes e
principalmente a superficie de contato com o ambiente,
que é o responsavel pela troca de calor e, por conseguinte,
por sua condutividade térmica. A principio, empregou-se,
e ainda se emprega, como principal componente de sua
estrutura, o aluminio, dado seu baixo custo e boa condu-
tividade térmica.

Mas com os constantes aumentos de freqiiéncia dos
processadores, os dissipadores de aluminio passaram
a nao mais oferecer tanta eficiéncia, fazendo com que a
industria procurasse novos materiais para a construcdo
de dissipadores, tais como o cobre, que dispde de uma
condutividade térmica melhor que a do aluminio.

Os que usamos neste artigo sao totalmente de cobre.
A fim de averiguar a contribuicao dos dissipadores para
a obtencao de uma boa solugéo para a refrigeracao dos
processadores, retiramos as ventoinhas dos trés modelos
avaliados, e, usando a pasta Arctic Silver 3, testamos a
eficiéncia que os dissipadores podiam oferecer. Com os
coolers 1, 2 e 3 (ver tabela 1), o Athlon foi capaz
de funcionar 3 min e 21 segundos, 2 min e 45 segun-
dos, 1 min e 46 segundos respectivamente. E de
destacar a eficiéncia do dissipador do cooler 1 frente
ao do cooler 3.

Dos trés coolers usados, seus dissipadores apresentam
duas variagdes. Primeiro, analisemos os coolers 1 e 2, cujos
dissipadores possuem heat pipes (canos que atravessam
o dissipador e deslocam o calor para fora do mesmo).

O principio de funcionamento do heat pipe é bem sim-
ples. O calor gerado pelo processador é aplicado no cano,
que atravessa todo o seu sistema de aletas. Este cano é

Figura 4

Dissipadores dos
coolers 1(4a),
2(4b) e 3(4c).
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oco e preenchido por certos elementos quimicos (potassio
ou sédio), que se vaporizam em contado com o calor e
fluem para a outra extremidade do cano. Longe da fonte
de calor e trocando energia térmica com o ambiente, o
elemento quimico se condensa, isto &, volta ao estado
liquido e flui para a extremidade inicial do cano, dando
inicio a um novo ciclo.

Enquanto isso, o cooler 3 (HSV-V62) é usinado como
uma pega monobloco, isto &, o dissipador ndo tem encaixes
ou soldas. Esta técnica evita a formagéo de bolsbes de
ar entre o chassi do dissipador e as aletas do mesmo,
minimizando a existéncia de ar, que, como vimos, é um
péssimo condutor térmico. Essa técnica € muito empregada
em dissipadores direcionados para diversos componentes
eletrénicos.

Termodinamicamente falando, para a constru¢do dos
dissipadores, os fabricantes ainda procuram usar um
grande numero de aletas, visando o aumento da area de
troca de calor.

As Ventoinhas

Atualmente, uma boa ventoinha é premissa chave para
qualquer tentativa de overclock. Indo além, até o funcio-
namento normal do processador € interrompido, caso a
ventoinha de seu dissipador falhe.

No cooler 1, avelocidade média de rotagéo da ventoinha
é de 7000 RPM e no cooler2,3900 RPM. Enquantoisso, no
cooler 3temos uma caracteristica interessante: a velocidade
de rotacdo aumenta a medida que a temperatura aumenta.
Como este cooler ainda nao havia sido testado, demos
mais atencéo a ele, uma vez que os outros dois (HHC-001
e HHC-L61) ja haviam sido testados na PC&CIA n°17.

Comparando a curva de operagao “RotagéoxTempe-
ratura”, que é enviada junto com a embalagem do HSV-V62
(figura 5), com os resultados obtidos em nossos testes,
esses demonstraram ser bastante satisfatorios.
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Curva de operagdo da ventoinha do cooler
HSV-Vé2, fornecida na embalagem.

Sua ventoinha é equipada com um sensor capaz de
prover essa variacao na rotagcao, fazendo um uso mais racio-
nal da energia que é consumida em seu funcionamento.
Este sensor de temperatura é posicionado em um lugar

chamado “zona morta”, localizado embaixo da ventoinha,
distanciado propositadamente de qualquer contato com o
motor para evitar falsas leituras, que poderiam ocorrer por
causa do calor gerado por este.

Portanto, tinhamos entéo trés ventoinhas, sendo duas
com rolamento duplo (dual ball bearing) - cooler 1 e cooler 3
-euma com rolamento simples (ball bearing) - cooler2. Era
chegada a hora de avaliarmos a eficiéncia das ventoinhas.
Para esses testes, utilizamos o dissipador e a pasta térmica
que melhor se sairam nos testes anteriores, a saber, 0
dissipador do cooler 1 e pasta térmica AS 3. O FSB foi
mantido na frequiéncianominal de 133 MHz e avoltagem do
processadora1,75V. O procedimento de teste consistiuna
utilizagao das trés ventoinhas, sob a execugéo do programa
CPU Stability Test, no seu modo de aquecimento, durante
10 minutos. Confira na tabela 3 os resultados.

Teste de Ventoinhas

Ventoinhas Temp. RPM Temp. RPM
Inicial -Die Inicial Final -Die Final

Ventoinha1 49°C 7066 54°C 7066
Ventoinha 2 82 °C 3909 59 C 4017
Ventoinha3 54°C 3245 61°C 6375

Embora fazendo um uso mais racional do consumo
de energia, a ventoinha do cooler 3 foi a que se saiu pior,
mesmo possuindo rolamento duplo, o que sugeriamelhores
resultados. J& a ventoinha do cooler 1, sem duvida, é a
recomendavel aqueles que n&o querem se preocupar com
0 aumento da temperatura, sobretudo, os que sujeitam os
processadores ao overclock.

Por fim, a de rolamento simples (cooler 2), assim como
a ventoinha do cooler 3, fez com que a CPU operasse em
temperaturas mais elevadas, mostrando que seu uso é
mais indicado para o usuario que prefere siléncio a 6timo
desempenho em overclock.

Ventoinhas dos coolers 1(6a),
2(6b) e 3(6¢c). Em destaque, o
sensor de temperatura usado
para controle da rotagdo, no
cooler 3.
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Entre as de rolamento duplo (normalmente barulhen-
tas), a mais silenciosa foia do cooler 3, mas a mais eficiente
foi a do cooler 1. Contudo, parte do preco pago por essa
eficiéncia se da na forma de ruido, pois a ventoinha do
cooler 1 é bem ruidosa.

Sé atitulo de comparacéo, a seguir, usando o dissipador
do cooler 3, trocamos a ventoinha do cooler 3 pela do cooler -

Hardware

1, a fim de averiguarmos o quanto uma ventoinha provida
de alta rotacdo faz a diferenga. O resultado confirmou o
esperado.

Com a ventoinha original do cooler 3, obtivemos um
FSB méaximo de 149,86 MHz, com o CPU atingindo 62°C;
feita a troca de ventoinhas, o FSB chegou em 150,79 MHz,
a uma temperatura de 60°C.

e
Engavete seus dados e tenha um Backup facil e portatil.

|

i Esta é uma solucao bastante interessante para backup em disco, oferecida
| pela Leadeship. Basicamente, trata-se de uma gaveta que possibilita a
instalacao de um HD (modelos ATA 66/100/133), sendo o destaque o fato
deste ficar acessivel a partir da parte frontal de seu gabinete, garantindo a
portabilidade fisica dos seus dados. O sistema consiste em um chassi que
é fixado numa baia de 5 1/4” do gabinete e em uma gaveta que se encaixa
neste chassi e recebe um HD internamente.

Dentro desta gaveta, ha um cabo IDE de 80 vias e um conector de ali-
mentacao que sao ligados ao HD. Tais cabos sao oriundos de um conector
que a interliga ao chassi fixado ao gabinete. Finalmente, na parte externa
deste chassi, existe os conectores IDE e de alimentagao aos quais sao ligados
os cabos da fonte de alimentacao e IDE da placa-mae. Para evitar acesso
ndo autorizado, ha ainda uma fechadura, que sé habilita o funcionamento
do HD quando esté na posicao “fechada”. Nos testes realizados, a gaveta
aparentou ser um pouco fragil, merecendo do usuario um certo
cuidado no transporte, a fim de evitar danos tanto ao HD
quanto apropriagaveta. Nomais, tudo transcorreu nor-
. malmente. O HD utilizado, um Quantum modelo
Fireball ATA/100 de 20 GB, foi usado para
backup e também como disco ini-

cializavel, mediante a instalagdo
+ do Windows ME. O produto pode

ser encontrado a partir do site
www.superkit.com.br .

0 GRANDE SUCESSO bpo...
Cable Meter" ¢*

| Testador de Cabo de Rede
Por apenas R$ 19,90

---AGORA FOI DUPLICADO!!!

Dupli-cable’

Kit Duplicador de Cabo de Rede
L%
;;‘f‘ O Dupli-Cable duplica a capacidade

X do cabo, fazendo com que, usando-
\ se apenas um cabo remoto (de maior
metragem) vocé consiga ligar dois
s 2’& micros em duas portas do HUB.
* Economiza na metragem dos cabos.
* Facilita a instalagédo de novos
equipamentos em redes antigas.
* Resolve o problema de conduites
sobrecarregados.

* Reduz tempo e material na
montagem ou expansao de
Redes de Computadores.

Apenas R$ 18,00

Confira em nosso site.
E faca ja seu pedido!!!

www.centertel.com.br
0xx) 35-3295-1146
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Rodando aplicacoes
Windows no Linux com

o Wine

Aprenda a executar utilitarios do Windows diretamente no Linux
através do Wine e usufrua destas aplicagdes no sistema do pingtim

Muitas vezes nao é possivel realizar um processo de
migracao do ambiente Windows para o Linux instantanea-
mente. Ou seja, em muitas situagdes reais nao se pode
abandonar o Windows de uma Unica vez e adotar o Linux
sem passos intermediarios.

Contudo, se por um lado, a falta de dominio do novo
sistema por conta dos usudrios e a indisponibilidade de
determinada aplicacédo séo fatores que impedematrocade
plataforma, por outro, muitas ferramentas foram e continuam
sendo desenvolvidas nointuito de tentar manter um convivio
harmonioso entre Windows e Linux. Editores de texto com
formatos de armazenamento compativeis entre si, web
browsers e leitores de e-mails com recursos semelhantes
em ambas as plataformas, aplicagdes capazes de trabalhar
com os mesmos tipos de arquivos como MP3, AVI, figuras,
entre outros, sdo apenas alguns dos exemplos que tornam
possivel a convivéncia entre os dois sistemas. Porém,
para alguns usuarios, nem sempre esta compatibilidade
é suficiente. Em outras palavras, seja qual for o fator, as
vezes, é preciso ter acesso ao Windows ou a uma de suas
aplicacdes estabelecendo-se uma corrente capaz de obri-
gar um usudrio a manter o Windows instalado em seu
computador.

Na PC&CIA 14, foi apresentado o VMWare, um software
capaz de criar uma maquina virtual dentro do Linux, onde
pode-se instalar o Windows e usufruir de todos os seus
recursos, transformando seu PC em dois computadores.
Nessa oportunidade, sera apresentada outra solugéo: o
Wine, um software gratuito que pode executar aplicativos do
Windows diretamente sobre o Linux, sem a necessidade de
criar uma magquina virtual ou ter o Windows executando.

Bem, coloque a PC&CIA ao seu lado, ligue seu PC,
inicie o Linux e maos-a-obra!

Um pouco mais sobre o Wine

O Wine (www.winehg.com) é um auténtico software
livre. Registrado sob a licenga GNU GPL, o que garante o
acesso ao seu codigo-fonte, sua gratuidade é permanente

Jansen Carlo Sena

e ainda ha a liberdade de altera-lo. Da mesma maneira
que o projeto GNU, possui uma sigla cujo significado é
recursivo: Wine Is Not an Emulator.

Seu projeto de desenvolvimento baseia-se na neces-
sidade evidente de apresentar aos usuarios outras pla-
taformas além do Windows, o qual ainda predomina na
grande maioria dos PCs espalhados pelo mundo. Na sua
documentacao é feito um alerta que chama a atencéo para
o perigo da maior parte da populacao mundialficar ao dispor
das solugdes de uma unica empresa, a Microsoft. Um dos
exemplos citados foi o aparecimento do Cod Red, umworm
queinfectou, somente no primeiro dia de atividade, mais de
359.000 computadores que usavam Windows. Com vistas
a este objetivo, os responsaveis pelo desenvolvimento do
Wine acreditam que o predominio do Windows no mercado
de PCs nao se deve ao sistema operacional em si, mas
ao conjunto de aplicacdes que podem e sdo executadas
sobre esta plataforma.

Portanto, qualquer plataforma que pretenda servir de
alternativa a solugéo dominante deve, obrigatoriamente,
manter compatibilidade com as aplicacdes vigentes mais
fundamentais, evitando que o seu uso traga a necessidade
de adocao de aplicativos muito diferentes dos originais ou
mesmo da reprogramacao daqueles ja existentes.

Servindo como uma interface entre sistemas Unix e
binarios nativos do Windows, o Wine consiste basicamente
da implementacao de API’s (Application Programming
Interface - Interface para a programacéo de aplicativos)
do Windows, Win32 e Win16 e pode, portanto, executar
aplicacdes Windows sobre Unixes como Linux, FreeBSD
e até Solaris. Além disso, difereniemente do que se possa
imaginar, aplicagcbes Windows, que sao executadas através
doWine, nao ficam mais lentas do gue quando executadas
pelo préprio Windows. Conforme o seu significado, o Wine
nao € um emulador.

Outro recurso bastante interessante do Wine é que
além de executar binarios nativos do Windows, é possivel,
através doWinelib, compilar aplicacdes desenvolvidas para
Windows e executa-las sobre o Linux.
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Instalando o software

O primeiro passo para comecar a conhecer o Wine é
inseri-lo em seu sistema. Para verificar se o pacote esta,
atualmente, instalado, execute o seguinte comando:

# rpm -qi wine

hro root]# # Este co erifica se
root 1} # em s
root1# #
root 14 rpm -qi win
: wine

o pacote wine esta instalado

Build Date
AM AMT Bui
RPM: wine-
bugzilla.r

wlator.

Windows(TM) emulator, the Wine
s thought of Wine

§ .d11 file

[root@

Se o retorno obtido for parecido com o apresentado
na Figura 1, vocé estd pronto para seguir em frente. Caso
contrario, se o resultado apre-
sentado for semelhante ao ___ Figura 2
da Figura 2, serd necessario
instalar o pacote contendo o |8
Wine.

Para tal, vocé pode fazer
uso dos CDs da sua distribuigao Linux ou mesmo obter
0 pacote através da Internet. Uma boa sugestdo é o
site www.rpmfind.net e www.freashmeat.net. De posse
do arquivo, siga os comandos apresentados na Figura 3.
Finalmente, confira a instalagcdo seguindo as instrucoes
da primeira etapa.

ro rootlj rpm -qi wine
sine is not ingtalled
thro root]i

Figura 3 ’

nte
l|||||||t pux instalar
1 sua distribuicao Linux

i /mnt/cdrom/Re S
SHHHHHHHHHHHHHE H"HMHIMW“NNMHM HHH i 0%
IHHIIIIIIHMNMHHHHIIHIMHM““NWWNHMIIHHHHHHHHHIIHI [100%]

ro rootl§ # Agora o wine esta instalado em seu sistema.

| (root@jethro rootly

Caso a sua distribuicdo ndo seja baseada em pacotes
RPM ou algo parecido, como os pacotes do Debian Linux,
obtenha os fontes a partir do site do projeto Wine e siga
as instrugbes da documentagdo para compilar e instalar
o aplicativo em seu sistema.

Conhecendo o arquivo de configuracao

A configuracdo béasica do Wine resume-se a edigao
de um unico arquivo, que controla a forma com que uma
determinada aplicagédo serd executada. Este arquivo &
dividido em secdes compostas de diretivas.

Normalmente, as primeiras secdes representam a defi-
nigao de drives, ou seja, sdo criadas unidades Windows
que s&o mapeadas para diretérios ou periféricos do Linux.
AFigura 4 apresenta oinicio de um arquivo de configuragao
do Wine, contendo somente a descri¢cao dos drives.

WINE REGISTRY Version 2

5 correct and has proper permissions !

Na diretiva Path deve ser inserido o diretdrio a ser
utilizado como raiz do drive que esta sendo definido. No
exemplo apresentado, o drive C contera os arquivos do
diretério /usr/share/wine-c. Caso o drive que esteja sendo
criado represente um periférico, esta diretiva deve conter o
arquivo correspondente a este dispostivo, como/mnt/cdrom
o qual estd, neste caso, associado ao drive D.

Aproxima clausula, Type, especifica a espécie do drive:
hd, cdrom, floppy ou network. Desta forma, é possivel fazer
com que a aplicagao Windows saiba com qual espécie
de dispositivo esta lidando. A seguir deve-se definir, na
variavel Label, um rétulo ou nome que devera ser atrelado
ao drive, da mesma forma como é feito nas unidades do
Windows.

Em Filesystem esta indicado como o Wine deve mani-
pular o drive criado. Provavelmente vocé devera utilizar o
win95, indicando que o drive deve ser lido como o sistema
de arquivos do Windows 95. O valor msdos faz com que
o drive possua o formato do antigo MS-DOS, onde um
arquivo pode ter, no maximo, 8 caracteres e mais outros
3 de extensao. A ultima possibilidade para essa diretiva
€ unix, contudo, seu uso nao € muito comum, dado que
aplicagdes Windows nao costumam trabalhar com sistemas
de arquivos onde existam diferencas entre letras maiusculas
e minusculas.

A préxima secdo que merece destaque € a Wine, que
contém diretivas gerais que servem como referéncia para
a execugéo do software. Como a maioria das aplicagbes
Windows esperam encontrar informac¢oes em diretorios
especificos, uma das tarefas que podem ser realizadas
nesta secdo ¢é indicar a localizagao de diretérios comuns,
como as pastas windows e system, conforme apresen-
tado na Figura 5. E importante notar que a indicagé@o
“c:\\windows” aponta para o diretério /usr/share/wine-c/
windows, uma vez que a unidade C: foi mapeada para o
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diretdrio/usr/share/wine-c. Damesma forma, “c:\\windows\
system” representa /usr/share/wine-c/windows/system,
onde a maioria das aplicagcaoes Windows buscam infor-
macoes.

File Edt Sefings Help

Observe que a “\” adicional, que existe entre cada um
dos diretérios, € necessaria para que o Linux interprete
este valor corretamente. Além disso, somente a titulo de
observacgao para evitar dores de cabeca, nao insira um “\”
no final de qualquer uma destas definicbes, por exemplo,
“c:\\windows\\system\”, e dé permissao de escrita em todos
estesdiretérios. No Linux, isso podera ser feito utilizando-se
o comando chmod. Da mesma forma que as pastas win-
dows e system, vocé pode definir também uma pasta
temp que sera utilizada para armazenar arquivos tempo-
rarios. Ainda é conveniente criar a pasta Profile, conforme
apresentado na Figura 5.

Para facilitar a execugéo de comandos, a diretiva PATH
pode ser incluida no arquivo de configuragéo para listar
algunsdiretdrios nos quais devem ser procurados arquivos
que o usuario deseja executar. Por exemplo, na Figura 5,
a variavel PATH é associada aos diretérios c:\\windows,
c:\\windows\\system e f:\\. Desta forma, ao executar, por
exemplo, o comando “wine editor.exe”, o Wine ird procurar
por este programa nos trés diretdrios anteriores.

Para finalizar a se¢cao Wine, vocé deve inserir a opgéo
GraphicsDriver que aceita os valores x11drv, para que
0s programas executados sejam apresentados em modo
gréfico, ou ttydrv, para o modo texto. A primeira opgéao
€ a mais comum dada a natureza grafica da maioria das
aplicacdes Windows.

A préxima secao, DllIDefaults, deve incluir a diretiva
DefaultLoadOrder, onde € listada a ordem em que devem
ser carregadas as DLLs necessarias. O Wine trabalha,
fundamentalmente, com dois tipos de DLLs: as nativas,
que sao aquelas incluidas no préprio Windows e as builtin,
que sdo as que vém com o proéprio Wine. Existem outros
dois tipos, mas que ainda nao funcionam corretamente. A
Figura 6 exibe a especificagcdo dessa diretiva.

Figura 6

[Dl1Defaults]
“DefaultLoadOrder" = "native, builtin, so"

Apesarda ordem configurada por DlIDefaults, é possivel
sobrescrevé-la através de DIlOverrides. Por exemplo, na
Figura 7, onde é apresentada uma listagem de DLLs que
devem adotar um outro padrao de carregamento, ao utilizar
comdIg32, o Wine devera primeiramente tentar carrega-la
na sua versao builtin e depois no modo nativo.

Concluidas as confi- Figura 7
guracodes anteriores, vocé
pode fazer um mapeamento
de dispositivos entre Linux g uiltin,
e Windows. Na Figura 8 oy 8 “builtin,
€ apresentada uma possi-
vel listagem. Por exemplo,
observe que na seg¢ao serial-
ports, as portas seriais COM
doWindows séo associadas
as portas/dev/ttyS do Linux.
Além disso, na curta se¢do
spooler, € possivel definir
para onde devem ser envia-
dos os trabalhos de impres-
sédo de uma determinada
porta paralela. No exemplo
exibido na Figura 8 todos os
dados da porta LPT1 sdo enviados ao comando lpr, respon-
savel pela impressao de documentos em sistemas Linux.
Contudo, na opg¢éao comen-
tada, iniciada por um “”, os
arquivos impressos pela apli-
cacao Windows sao direcio-
nados ao arquivo out.ps. Em
outras palavras, caso vocé
descomente esta opcédo e
comente a opgao anterior,
toda impressao feita pelas
aplicacoes Windows serao
enviadas para o arquivo
citado.

Outras sec¢des para a
concluséo da configuracao
do Wine estao apresenta-
das na Figura 9. Uma das
gque merece especial aten-
cao é a segao registry, que
estabelece um relaciona-
mento com os valores do
Registry do Windows caso
vOCcé possua este sistema

instalado em seu computador. O Wine armazena em /etc
arquivos que contém valores das entradas do Registry
para as aplicacbes que serdo executadas.

x|

Fie Edt Setings Help

Figura 8

e Edit Sefings Help

[parallelport
"Lpt1" = "/dev

Executando aplicacées Windows

Antes de executar aplicagées, é necessario criar o
arquivo de configuragao, cujas opgoes foram apresentadas
anteriormente. Porém, ao invés de cria-lo desde o inicio,
existe uma maneira mais pratica de fazé-lo.

Ao executar o comando wine sem qualquer parametro,
uma mensagem de ajuda sera exibida e, a0 mesmo tempo,
um diretdrio .wine sera criado no homedir do usuario.
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Dentro desse diretério, conforme a Figura 10, estarao, além
dos arquivos de Registry copiados de /etc, um diretorio
e um arquivo chamado config que nada mais € que um
arquivo de configuragao padréo para a execugao do Wine.
Com isto, vocé pode somente editar esse arquivo fazendo
as modificacbes que julgar conveniente. Lembre-se de
que no Linux, arquivos e diretérios que iniciam com “” s@o
considerados ocultos e s6 sdo listados pelo comando Ls

quando se utiliza a opgéo “-a”. Figura 10

(1 [ |

Como um primeiro exemplo, copie o binario do programa
Notepad do Windows para o seu sistema Linux. Caso sua
instalagcdo Windows tenha sido realizada sobre uma par-
ticdo FAT32 vocé poderd acesséa-la diretamente pelo Linux
através do comando mount. Feito isso, execute o comando
wine seguido do nome do arquivo executavel correspon-
dente ao Notepad. Acrescente também o pardmetro winver
indicando qual versdo Windows vocé esta utilizando. Por
exemplo, o comando a seguir executa o Notepad que per-
tence ao Windows XP.

# wine -winver winxp notepad.exe

Na Figura 11 é apresentado o resultado dessa operagao,
onde o programa Windows é executado no Linux. Caso
o programa notepad.exe tenha sido copiado para o diretdrio
/usr/share/wine-c/windows, que representa o drive C:,
segundo o arquivo de configuragdo apresentado, o resul-
tado anterior poderia ser alcangado através da seguinte
linha de comando:

# wine -winver winxp c:\\windows\\notepad.exe

e N A
[Olha aqui o Notepad do Windows sendo executado dentro do Linux

LIRBEITE == .
A Figura 12 mostra uma tela do Gnome, onde trés apli-
cacdes Windows estdo sendo executadas: o Notepad, a
Calculadora e o Paint.

Para executar algumas determinadas aplicacoes podera
sernecessario utilizar DLLs especificas. Paraisto, vocé deve
chamar o Wine passando como um dos seus argumen-
tos o parametro “--dll”, indicando a necessidade de carre-
gar determinado conjunto de DLLs. Consulte a man page
do wine para conhecer maiores informagoes, digitando o
seguinte comando:

# man wine

Mais a respeito do Wine

Apds dar os primeiros passos com o Wine, para se
aprofundar mais nas opc¢des de configuracdes dele, vocé
podera consultar, além da documentacao que vem com
o proprio software, os manuais e FAQs disponiveis na
home page do projeto, www.winehg.com. Alias, neste site,
existe uma base de dados onde estao catalogadas variadas
aplicagbes Windows que s&@o executadas com sucesso
através do Wine.

Conclusoes

Em diversas situacdes a utilizac@o de aplicacdes
do Windows torna-se essencial, seja por um periodo
definitivo, seja por um periodo provisério enquanto
os usuarios adaptam-se as novas ferramentas. Em
outras palavras, para que um processo de migracao da
plataforma Windows para o Linux ocorra da maneira
mais natural possivel, provocando o menor impacto
sobre os usuarios, o uso de ferramentas capazes de
viabilizar a convivéncia com o Windows é de fundamen-
tal importancia.

‘ Neste cenario, o Wine representa uma 6tima solugcao
aqueles que desejam migrar ou mesmo experimentar
o Linux, mas nao podem deixar de lado algumas apli-
cacdes Windows. Apesar de nao conseguir executar
qualquer aplicag@o Windows e nao estar livre de bugs,
o Wine, a cada nova versao aumenta o seu leque de
possibilidades, o que faz deste aplicativo um caminho
cada vez mais viavel para contribuir com o rompimento
- das correntes que prendem alguns usuarios ao Windows
e abrir, definitivamente, as portas para o sistema do
pingliim. Bem, acho que é isso. Até a proximal!
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Hardware

O que vem por ai ...
Sistema de Refrigera
Liquida para PC

Motivacao e necessidade ndo nos faltam para investirmos em
melhores sistemas de refrigeracdo de microprocessadores, bem
como de todo o gabinete. Os chamados “Case Mods”, modifi-
cac¢les de gabinetes, nunca estiveram, digamos, tdo na moda.
Parte da equipe PC&CIA recebeu o desafio de desenvolver
melhores sistemas de refrigeracao aplicados aos microcomputa-
dores. Até que nao seria dificil, mas os detalhes mais importan-

tes aumentaram bastante o grau de dificuldade: baixo custo e

facil de fazer. Entao, maos a obra.

Marcus Brandao de Moura

Sistemas de Refrigeracdo

Normalmente os sistemas de refrigeracdo dos nossos
computadores envolvem basicamente ventilagéo natural
e forcada.

Como ventilag&o natural podemos considerar o espago
fisico onde estd localizado o gabinete do computador. Se
0 gabinete estiver embutido sob aquelas mesinhas bem
apertadas, fatalmente todo o sistema ficara mais aquecido.
Mas se ele estiver sobre uma mesa, sem obstaculos ou
anteparos atras ou dos lados, com certeza suatemperatura
interna sera menor.

Osfabricantes especificam que a temperatura no interior
do gabinete tem que estar no maximo 5°C acima da tem-
peratura ambiente, acima disso, a solugdo de refrigeracéo
estara reprovada ou inadequada ao sistema.

A refrigeragéo baseada na ventilagdo natural teve que
dar lugar a ventilagdo forgada quando do lancamento dos
microprocessadores 486 de 50MHz. Mais de 3 GHz depois
(o microprocessador de maior freqiiéncia atualmente é
o Pentium 4 de 3,066 GHz), ainda estamos baseados no
sistema de ventilacdo forcada, mas agora com a primeira
alteragado mais significativa: o chamado CPU cooler do
mais rapido dos Pentium 4 traz agora um ntcleo feito em
cobre, embutido no corpo do dissipador de calor, tradicional-
mente feito de aluminio. Sua forma também mudou, agora
o sistema de dissipagao térmica passou a ser radial ( 0
calor é dissipado em todas as dire¢des, e ndo apenas para
os lados ).

Esta certo quem lembrar que CPU coolers feitos com
nucleos de cobre, totalmente de cobre e até mesmo com
dissipagao radial, ja existem ha uns anos, mas pela primeira
vez um fabricante de microprocessadores destinados ao
mercado doméstico dispée um CPU cooler com nucleo

de cobre como sistema de refrigeracédo padrao e oficial
para seu produto.

Se a Lei de Moore for seguida a risca, muito provavel-
mente no inicio do ano de 2004 estaremos precisando de
um sistema de refrigeragéo liquida.

Como podemos ver parece inevitavel melhorar o sistema
de refrigeragéo dos microprocessadores e gabinetes.

O Pentium 4 de 3,066 GHz possui uma restri¢ao quanto
a temperatura ambiente para o seu bom funcionamento.
De acordo com a Intel, 42°C de temperatura ambiente
€ um valor limitrofe, ou seja, acima disso pode-se ter
problemas. Das solugbes e propostas que tém surgido,
as que parecem ser mais viaveis sdo aquelas baseadas
em refrigeracao liquida.

Sistemas de refrigeracdo liquida

Esses sistemas de refrigeracédo costumam apresentar
um desempenho bem melhor do que aqueles de ventilagao
forcada.

Os problemas costumam vir depois, como falta de con-
fiabilidade, fadiga de material, custo elevado. A principio
nédo seria muito interessante partir para a refrigeracéo
liquida, mas temos boas motivagées: somos uma nacao
majoritariamente tropical, achamos que esse sera real-
mente o futuro mais promissor em termos de refrigeracdo
€ gostamos bastante de overclock.
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Jamais podemos nos afastar da proposta inicial, ou
seja, baixo custo e de facil confeccéo e manuseio.

Resolvemos entao partir de componentes e sistemas
gque encontram-se em escala industrial, o que baixa bas-
fante o custo.

Todos os componentes adquiridos inicialmente séo
aplicados a sistemas de refrigeragdo como geladeiras,
freezers, condicionadores de ar, etc. Bem, todos nédo, quase
todos. Na figura 1 podemos notar um
material meio esquisito, mais 5
parece umatampade vidro
de maionese ...

Olhando mais de
perto, nao resta duvida,
éumatampade vidrode
maionese. Imprudéncia,
loucura ou esquisitice ?
Criatividade ! Estamos
partindo do que podemos
encontrar com uma certa

facilidade. Isso é o mais Nema iampa de vidro de
importante da  nossa Maionese “escapou” do projefo.
tarefa.

Certa vez Albert Einstein disse que a imaginacao é
mais importante do que o conhecimento. No fundo ele
tinha razao.

Ele ficaria muito feliz ao constatar que estamos aliando
nossa criatividade ao nosso conhecimento técnico.Sem
cair no ufanismo, nés brasileiros somos muito criativos.

Finalmente, a tampa da maionese sera utilizada como
férma para uma das solugées inicialmente pensadas. Agora
ja se sabe que varias solugdes foram planejadas e todas
elas serao apresentadas e discutidas. Ao final escolhere-
mos a melhor e mais adequada.

Ainda na Figura 1 vemos duas
tubulagdes de cobre, uma de
3/16” ( R$ 16,99 por Kg ) e
outra de 1/4” ( R$ 17,00
por Kg ). Ambas tém um
metro de comprimento.
Na Figura 2 podemos
ver um forte ventilador/
exaustor, fabricado pela
Eberle, de 1/40 cv, que
nos custou R$ 20,00.

Esse ventilador tera
a funcéo de resfriar o
liquido que circulara no
circuito. Para que isso aconteca com boa eficiéncia sera
necessario utilizar uma interface adequada, algo como
uma serpentina condensadora de 1/4” (tubulacéo de cobre
interna) empregada em condicionadores de ar.

Essa serpentina se assemelha muito a um radiador de
carro, s6 que com tamanho bem menor, como podemos
ver na Figura 3.

Figura 2

Ventilador/exaustor Eberle

Ocustodaser-
pentina foi de
R$31,53eemsua
parte traseira ha
uma abertura cir-
cularque abrigara
a hélice do venti-
lador. Inicialmente
toda essa estru-
tura sera montada
e acondicionada
emum suporte de
madeira.

No momento a maior dificuldade técnica é planejar e
confeccionar a pega que servira de interface térmica para
o microprocessador. Para fazer isso preferimos utilizar o
cobre como material base e assim compramos uma barra
de cobre de 300x 62x6 mm. Inicialmente sera utilizada
uma parte dessa barra com 60x60mm, conforme ilustra
a Figura 4.

\ o fod e IS W—
Uy ele s d s rie vt p o e 0%
e LY R

Serpentina condensadora empre- |
gada em condicionadores de ar. ‘

Barra de cobre - interface térmica para o microprocessador

Essa barra de cobre completa nos custou R$ 18,00.

Até esse ponto temos um orcamento de R$ 86,92. |
Lembre-se de que as tubulacdes sdo vendidas “a quilo”,
nés compramos apenas um metro de cada.

O orgamento ainda estd abaixo dos CPU coolers de
primeira linha, feitos com dissipadores de cobre.

Conclusé:o
~ Bem,naoé necessanamente uma conclusao,
iuma vez que o trabalho ainda n&o foi concluido.
or enquanto finalizamos a apresentacéo da nossa
lissdo” e como pretendemos cumpri-la.
Em toda edigdo, até que o trabalho seja definiti-
- vamente concluido, apresentaremos os progressos e
~ osplanos parciais. Faremos também os comentarios
~ positivos e negativos para que todos estejamos a par
~de tudo o que esta acontecendo.
E ‘muito bom poder participar de um trabalho em
~ equipe, meihoramdacom uma equipe tdo competente
~ e profissional. D& muita satisfaga@o e orgulho. Na

~ verdade, se vocé pudesse partmipar . Bem, e por
que ndo ol

.. E issg al vamos todos participar dessa
mussao”‘

Envie um e-Mail para:

‘a.leitor.pcecia@ editorasaber.com.br.

, . suas experiénclas, faca criticas e
sugestoes.
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Diagnosticando
e solucionando
problemas em
placas-mae

De todos os componentes existentes no PC, ndo da para
negar, a placa-mae é o principal. Infelizmente, quando ela
apresenta problemas, muitos ndo pensam duas vezes, € trocar
e pronto. Mas, sera mesmo essa a melhor solucao!? O que
dizer entdo dos PCs de baixo custo, onde a incidéncia de

falhas € maior ainda?

Saiba como funcionam os reguladores de tensao da CPU
(Vcore), seus circuitos tipicos € como fazer manutencao de
seus componentes. Aprenda também a fazer modificacoes

para overclocks.

Sobre uma placa-mae existem
varios circuitos sujeitos a stress
intenso e por isso mais susceptiveis
a falhas. Enfocando no aspecto da
manutencao, a maioria destes neces-
sita de equipamentos muito espe-
cializados e de altissimo custo, que
apenas sao viaveis para os fabrican-
tes das placas. Podemos citar, como
exemplo, os analisadores l6gicos e de
protocolos.

Mas existe uma area, bastante
sujeita a falhas, em que com um
pouco de conhecimento e equipamen-
tos simples podemos atuar: sao os
reguladores de tenséo, alvo principal
deste artigo.

Além disso, aqueles que gostam
de experimentar, serao apresentadas
informacdes que possibilitaréo a rea-
lizagdo de modificagées no circuito
original, de forma a viabilizar o ajuste
da tensao de saida (Vcore) fornecida
a CPU, mesmo em placas que nao
oferecem essa possibilidade.

INSTRUMENTOS

Na elaboragéo deste artigo foram
utilizados um multimetro e um oscilos-
cépio. O multimetro é o equipamento
de teste mais versatil e acessivel exis-

tente. O osciloscépio, embora mais
especializado e de custo mais ele-
vado, permite que, além de fornecer
valores de tensao, se visualize as
formas de onda dos sinais. Os equi-
pamentos utilizados, um multimetro
true rms ET-2800 e um osciloscopio
digital MO-310, ambos fabricados pela
Minipa, podem ser visualizados na
figura 1.

Além disso, tais equipamentos
auxiliam em muito o profissional de
manutengao na execugéao de diver-
sas outras atividades. So¢ para citar
um exemplo, através do multimetro, é

Roberto Luiz R. Cunha

possivel verificar a confiabilidade das
informacdes fornecidas pelo circuito
de monitoracao de hardware existente
naplacamae, evitando enganos e sur-
presas desagradaveis. Tivemos opor-
tunidade de encontrar placas cujas
diferencas entre os valores indicados
no Setup, normalmente presentes no
menu HW Monitor (Monitor de Har-
dware), e 0s reais, eram de mais de
20%! Em resumo, quando se trata de
verificar as tensbes de alimentacédo
fornecidas pela fonte do PC, ou da
que é entregue ao microprocessador
(Vcore), nao ha nada melhor do que

Multimetro e
osciloscopio
Minipa, utilizados
nos testes.
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verificar diretamente no circuito, atra-
vés de um instrumento de medicao.
Enquanto as tensdes de alimentacao
da placa-méae podem ser medidas nos
conectores AT ou ATX, a do Vcore
pode ser feita na saida do reguladorde
tensao, que é o ponto onde o indutor
do filtro se liga com os capacitores
eletroliticos e o terra. Este é ponto
comum entre os indutores das varias
fases do regulador e pode, normal-
mente, ser localizado por inspecéo
visual.

PRINCIPIO DE OPERACAO
DOS REGULADORES

DE TENSAO PARA
PROCESSADORES

O coragao doregulador de tenséo,
de qualquer placa-mae, consiste de
um chip controlador PWM (veja Box ao
lado). Existem diversos modelos, de
diversos fabricantes, conforme pode-
mos ver na tabela 1.

Basicamente, um chip deste tipo,
independente do fabricante, deve exe-
cutar duas fungdes, que sao: gerar 0s
sinais que irao controlar os transisto-
res MOSFET e supervisionaratensao
e corrente de saida.

Todos os chips encontrados no
mercado possuem muitas outras fun-
coes auxiliares que facilitam sua
implementagdao em um circuito real,
mas o modo de operagéo basico é

forma de rampa.

pulso sera menor ou maior.
E importante notar que

sempre constante e igual a
frequéncia da rampa.

Vsaida

VDC —-

Modo de obtencao
de um sinal PWM. v

O que significa PWM? o

PWM sé&o as trés iniciais de Pulse Width Modulation (Modulagao por
Largura de Pulso). Esta técnica permite a conversao de um nivel DC em
pulsos com duragao determinada, por comparagdo com uma tensao em

No inicio, a tensao do sinal em rampa comeca em zero e a saida do
comparador é mantida em zero. Quando a tensdo da rampa se iguala com o
sinal DC, a saida do comparador é comutada para a maxima tensao.

Conforme o nivel DC varie para mais ou para menos, a duragéo do estado
alto da saida do comparador, sera menor ou maior, ou seja, a largura do

a frequéncia do sinal sera VRamPA
Vb1

Vbez

/\/\ -1+ Vsaida{+

saidao - ‘ L

[ = AT e A

1
1
e
1
1
1
1
1

e

i
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
i
1
1
1
1
i

1

o mesmo. O projetista do regulador
normalmente ird basear sua escolha
em fungao dessas caracteristicas adi-
cionais e no custo, obviamente.

Placa-mae Intel D845BG - formato
micro ATX para processadores
Socket 478 - Pentium 4 e Celeron.

Vista geral

da area do

/[Fabricante da placa, Modelo da placa | Modelo do Ci Fabricante do CI
. ABIT KG7 HIP6301CB INTERSIL
ASUS A7V CS5322 ON SEMICONDUCTOR
ECS K7VZA KA7500B FAIRCHILD
PBISA-II US3004CW UNISEM
AD11 SC2422ACS SEMTECH
FIC FR33 SC1166 SEMTECH
FS35 RC5058 FAIRCHILD
GIGABYTE GA-8TX-C HIP6301CB INTERSIL
INTEL D845BG ADP3163 ANALOG DEVICES
IWILL XP333 R HIP6301CB INTERSIL
MSI K7T PRO2-A SC1155CSW SEMTECH
M585LMR AMS34063P MIKRON
PCCHIPS M748LMRT AMS34063P MIKRON
M812LMR KA7500B FAIRCHILD
SOYO SY K7V DRAGON PLUS| HIP6301CB INTERSIL
TYAN TIGER MP HIP6302CB INTERSIL
VIA EPIA C800 1SL6524CB INTERSIL

Tabela 1: Circuitos integrados utilizados em diversas placas-mae.

regulador
da placa
D845BG
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No caso especifico da placa Intel
D845BG, uma das utilizadas como
exemplo neste artigo, o chip utilizado &
o ADP3163, da Analog Devices, cujo
diagrama de blocos funcionais € mos-
trado na figura 3.

O ADP3163 consiste de um con-
trolador PWM com possibilidade de
operacao em 2 ou 3 fases, permitindo
operacao em até 500 KHz, em cada
fase.

Além disso, ele possui terminais
paraidentificagcéo da tensao de opera-
c¢éo da CPU (VID). Este chip moni-
tora a tensao de saida e a operacao
de cada fase, gerando com essas
informagdes o sinal Power Good
(PWRGD).

Internamente existem circuitos de
protec¢ao contra curto-circuito e sobre-
tens@do na saida, evitando danos
ao microprocessador. O Cl monitora
a corrente fornecida, de forma a
dividi-la igualmente entre todas as
fases ativas.

Informacdes mais detalhadas
sobre o chip poderao ser obtidas no
datasheet do Cl, que pode ser bai-
xado do site da Analog Devices ou do
site www.revistapcecia.com.br. Alias,
estaremos disponibilizando, a partir
deste site, o download dos datasheets
de todos os CI's reguladores citados
na tabela 1.

Apds o controlador PWM, sera
encontrado outro chip cuja fungao é

Figura 3 g

VCC PC
Ve ADP3163 pa
SET
i RESET @ i
& BIAS Driver
* 2-/3 fases PWM2
l CROWBAR PWM3
30V
REF (19)—1 referéncia 14) PGND
T <7
SR *
O DAC
CT G(D——— Oscilador |— +20%
— O POWER {1
Py (14) PWRGD
P
Comparador
SHARE ( 6 DAC
+20%
p
+ -
Comparador 13)cs
—@_—— oS+
9)FB
COMP (7)——9— / N
| R
Partida
lenta
Conversor Dlgltal Analdglco (DAC)
(1)""—‘_‘—‘— OmOmO
(*) Circuito Detector Baixa ViD4 VID3 VID2 VID1 VIDO

Tenséao e Polarizagéo Interna

\%
Leitura da tens&o requerida pela CPU

Diagrama de blocos do chip controlador PWM ADP3163, da Analog Devices.

converter os sinais PWM nos niveis
de tenséo necessarios para o acio-
namento dos transistores MOSFET.
Esse chip & conhecido como driver
e também é encontrado em varios
modelos, de diversos fabricantes.
Mas, assim como observamos nos
PWM'’s, todos os drivers operam da
mesma forma.

Nas placas de menor custo, muitas
vezes, o driver esta incluido dentro
do chip PWM. Na figura 4 vemos
o controlador PWM ADP3163, além
dos componentes de uma das fases
do regulador utilizado na placa
D845BG.

Figura 4 o

Driver
SC1205

[Mosfet T1
ey

PWM
ADP3163

Sensor

Mosfet T:
onfet 2% Corrente

Componentes de uma das
fases da placa D845BG

A parte do regulador responsavel
pelo fornecimento de tensao e cor-
rente consiste de dois transistores
MOSFET, indutor e capacitores. Esse
tipo de circuito é chamado regulador
Buck ou Step Down (Abaixador).

No Box da pagina seguinte € indi-
cado seu principio de funcionamento
junto com suas equacdes basicas.
Estamos citando suas equagdes por
um motivo simples: elas permitem
determinar as caracteristicas neces-
sarias para os componentes, no caso
de manutencao ou modificagcoes.
Falaremos mais sobre isso posterior-
mente, neste artigo.
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i
Sinal PWH—1 5} 11

O sinal PWM ¢é aplicado ao transistor T1 (veja a figura 4) de forma que
ele sature e fornega corrente para a saida, através da bobina L. Enquanto T1
permanece em conducao, a bobina L armazena energia.

Quando o sinal PWM muda de estado, o transistor T1 corta e o transistor
T2 entraem saturagéo. T2 passa a completar o circuito de forma que a energia
armazenada em L seja descarregada na saida.

Quando o sinal PWM mudar de estado, novamente, o ciclo recomecara.

Este circuito, bastante simples, apresenta alta eficiéncia e pode operar a
altas frequiéncias, diminuindo assim sua area na placa.

' Modo de operacao de um
regulador Buck ou Step Down__

Icarga (fL)
=

12V =
ViN i__l . Carga
Sinal PWM___ Ty 43 CORE (CPU)
invertido T
p4 ® o
—L iy
G
Vps |[ ______ L WSO - Equacdes:
T1
Tenséao
de saida VCORE = ’-cri VIN
I i i i i AT
L E Ll L Corrente T ATy
AN TN T e TR
| ALgzdl o :
5 LEE o Tensao VDS =V
! ' | l : VhaemT Ty
In : : 8- | ps em Ty
1 ! A

e

Corrente Ip

T-G)
emTo

MAX = Lcarga +(-—;r-—

i

/.

T2

Tensio VDS =ViN
VpgemT, 12

Circuito Buck e suas formas de onda.

MANUTENCAO DE PLACAS

Inicialmente devemos considerar
que qualguer manuseio de uma placa-
mae implica em riscos que devem ser
levados em conta.

Alteracdes de circuitos e compo-
nentes ndo sao, oficialmente, suporta-
dos pornenhum fabricante e resultara
na perda da garantia.

A substituicao de componentes
defeituosos da placa devera ser feita
por componentes novos, de mesmo
tipo e encapsulamento. Componen-
tes SMD (Surface Mount Device) nao
sao facilmente localizados no mercado
mas, com alguma busca, podem ser
encontrados. Mais adiante fornece-
mos alguns links que podem facilitar

essa busca. As folhas de especifica-

cao dos semicondutores podem ser

encontradas na internet, geralmente
no site dos fabricantes dos Cl’s ou

MOSFET’s. No final do artigo, esta-

mos fornecendo alguns enderecos na

internet que poderao ajuda-lo nessas
buscas.

No caso especifico dos transisto-
res MOSFET, componentes equiva-
lentes poderao ser utilizados. Para
que essa troca seja bem sucedida,
algumas caracteristicas deverao, obri-
gatoriamente, ser verificadas, como
segue:
1-0Oencapsulamento devera serigual

ao do componente original, ou pelo
menos, compativel com a area de
placa disponivel.

2 - A tensao de Vgs (gate-source vol-
tage) devera serigual ou maiorado
componente original. Essa tensao
podera ser obtida por trés meios:
através do datasheet do compo-
nente original, através do data-
sheet do circuito integrado driver
ou por medi¢cao, com um oscilos-
copio, diretamente de uma placa
em perfeito estado.

3 - A maxima tensao Vds (drain-
source voltage) devera ser maior
que 12V,

4 - A resisténcia série (rds) devera
ser igual ou menor que a do com-
ponente original, ou poderemos
estima-la através da especificagao
de consumo de corrente do proces-
sador utilizado. Essa informacéao
podera ser obtida através dos sites
da AMD ou Intel;

5 - A dissipacao de poténcia do novo
transistor devera serigual ou maior
que ado componente original. Este
dado podera ser obtido através do
datasheet do transistor original.

6 - A corrente maxima para o transis-
tor MOSFET podera ser estimada
através do consumo do processa-
dor de maior clock e maior con-
sumo de poténcia suportado pela
placa-mae.

Podera ser utifizado o seguinte pro-
cedimento: vamos supor que O proces-
sador de maior clock compativel seja
um Pentium 4 de 2GHz, soquete 478.
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Sabe-se que existem dois modelos,
um com tecnologiade 0,18 um e outro
de 0,13 pum. Seus consumos de potén-
cia e voltagem, respectivamente, sao
de 75,3W-1,75V e 52,4W-1,5V. Esco-
lhendo-se o de maior consumo, sua
corrente sera de 75,3W/1,75V, ou
seja, 43A. Essa corrente devera ser
dividida pelo numero de fases do cir-
cuito regulador do Vcore e acrescida
de 50%, para manteruma margemde
seguranca na dissipacao do transis-
tor. Continuando o exemplo, vamos
supor também que o regulador seja
um circuito de trés fases, talcomooda
placa D845BG. Portanto, a corrente
de cada fase sera de 43A/3, ou seja,
14,4A. Adicionando 50%, obteremos
uma corrente de 21,5A. Escolheremos
um transistor MOSFET com capaci-
dade de corrente superior a 21,5A.
Dentre todos os transistores que aten-
dam essa capacidade de corrente,
devemos escolher o que apresentara
menor Rds, paramelhorar a eficiéncia
do circuito. Por ultimo, vale lembrar
que a especificacao de consumo de
cada processador podera ser obtida
através dos sites de seus respectivos
fabricantes (na PC & CIA 17, fornece-
mos os valores para os processadores
Pentium 4 e Athlon XP).

O manuseio da placa devera ser
feito, preferencialmente, emlocal com
controle de ESD (descargas eletros-
taticas - veja mais sobre isso na
PC&CIA 17), sob o risco de avariar a
mesma.

Como todos os componentes utili-
zam encapsulamentos SMD, técnicas
e ferramentas especiais deverao ser
utilizadas. Mais adiante mostramos
um exemplo de estacdo de retraba-
Iho SMD, mas existem ponteiras para
ferros de soldar apropriadas para
os componentes SMD, e citamos
alguns cuidados basicos no manuseio
desses componentes.

Nafigura5 mostramos como deve-
mos fazer para verificar o estado de
diodos e transistores MOSFET.

Ja no que diz respeito aos induto-
res e capacitores, muitas vezes uma
simples inspecéao visual pode mostrar
o componente defeituoso. Os capaci-
tores eletrofiticos podem apresentar

uma aparéncia “inchada” e os induto-
res podem apresentar o verniz quei-
mado. Muitos multimetros apresentam
escalas para medicédo de capacitan-
cia. Por dltimo, depois de ter ave-
riguado o bom funcionamento de
todos esses componentes, so restara
mesmo o controlador PWM. No que
diz respeito a este Ultimo, sera neces-
séaria uma verificagéo do circuito, o que
e feito baseando-se nas informacdes
fornecidas pelo datasheet do circuito
integrado e utilizando um osciloscopio.
Caso nada seja concluido, pode-se
fazer a substituicdo do mesmao.

Uma observagao, neste ponto, é
que a tensao de saida é controlada
pela CPU. Portanto tenha certeza de
que ela nao apresente defeito.

E importante observar que medi-
¢bes no circuito podem ser mascara-
das por outros componentes presen-

Figura 5 2

Obs: os valores obtidos
irdo variar dependendo
do modelo do diodo e
do multimetro
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o
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Diagnéstico de diodos (a) e MOSFET (b).

tes na placa. Sempre que for efetuar
uma medicao, desconecte todos os
conectores de alimentacgao e retire o
processador do soquete. Se houver
um problema no processador ele
podera ser confundido com um curto-
circuito no regulador de tens&o.

Tivemos a oportunidade de diag-
nosticar um problema de uma placa
M585LMR que apresentava um apa-
rente curto-circuito no diodo retificador
do regulador de Vcore, quando, na
realidade, tratava-se de um proces-
sador queimado!

Devido a densidade da placa, as
trilhas de circuito impresso sdo muito
finas e, portanto, frageis e sensiveis
ao calor. No caso de retirada de com-
ponentes convencionais (capacitores
eletroliticos e indutores), todo o cui-
dado devera sertomado para que ndo
se destrua a metalizagao interna do
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furo, pois, caso isso ocorra, a placa
estara inutilizada por perda da cone-
xao entre as camadas (todas as pla-
cas-méae sao multicamadas).

Finalmente, precisamos tomar
todos os cuidados possiveis, quanto
aos esforcos mecanicos, a aplicagao
de calor e possiveis efeitos cumulati-
vos de ESD, para que a placa volte a
apresentar um desempenho normal,
ou seja, equivalente ao anterior a
falha.

Onde encontrar os componentes
Enquanto os componentes dis-
cretos (retificadores, capacitores,
indutores) podem ser encontrados
com ligeira facilidade nas lojas de
eletrénica, os controladores PWM
demandam um pouco mais de
busca. Uma boa sugestao é entrar
em contato com empresas que tra-
balham com componentes eletro-
nicos, como por exemplo, a Far-
nell do Brasil, a Compectron e a
Zona Sul Componentes Eletroni-
cos (veja relacao de contatos no
final do artigo).

TECNICAS DE SOLDAGEM
E DESSOLDAGEM MANUAL
PARA COMPONENTES SMD

As técnicas mais comuns de solda-
gem manual paracomponentes SMD,
sao por condugao e convecgao.

A soldagem por conducao con-
siste natransferéncia de calor por con-
tato doferro de soldar. Existem pontas
apropriadas para operagao com com-
ponentes SMD, que variam conforme
otipode encapsulamento. Devera ser
utilizado fluxo e fio de solda comum,
tendo-se o cuidado de controlar o
tempo de soldagem e a temperatura
utilizada.

E extremamente recomendada
a utilizacao de estagdes de solda
com temperatura controlada e devi-
damente aterradas (veja mais sobre
aterramento na PC&CIA 16).

A soldagem por conveccao é atéc-
nica mais utilizada, por diminuir sensi-
velmente os riscos de dano aos com-
ponentes. O método mais comum é o
Hotair, que utiliza bocais substituiveis

que proporcionam 6tima transferéncia
de calor para todos os tipos de compo-
nentes, incluindo os encapsulamen-
tos tipo PLCC e SOJ. As estagdes
de solda Hot air sdo também conhe-
cidas como estacdes de retrabalho
para SMD.

E recomendavel que se utilize
fluxos especificos para retrabalho
e estacOes de solda de boa quali-
dade.

Apés o retrabalho, devera ser feita
uma inspecao minuciosa da placa,
umavez que, durante o processo, res-
pingos de solda podem ser liberados,
provocando curtos entre trilhas proé-
ximas. A limpeza da placa também
devera ser efetuada utilizando-se
produtos e ferramentas adequadas.
Como exemplo, podemos citar os sol-
ventes que sdo especificos para o
tipo de fluxo de solda utilizado e pin-
céis especiais que evitam acumulo
de cargas estaticas, pois os residuos
deixados pelo fluxo de solda, utili-
zado no retrabalho, podem ser corrosi-
vOs ou acumularem poeira e umidade
sobre a placa.

Na figura 6 vemos um exemplo de
estacaode retrabalho para SMD. Exis-
tem diversas marcas e modelos de
estacoOes de retrabalho e ponteiras
especiais para serem acopladas a
ferros de soldar.

Uma forma de se minimizar o
stress da placa e componentes proxi-
mos, € cortar cuidadosamente os ter-
minais do componente a ser substitu-
ido.Todo o cuidado devera sertomado
para que nao se danifique as trilhas
na superficie da placa. A seguir, des-
solda-se os terminais e elimina-se os

MBT 220A

Estacao de retrabalho SMD da Pace.

restos de solda das ilhas. Finalmente
solda-se o novo componente.

Estudo de caso

A seguir, estaremos demons-
trando como pode ser conduzido um
procedimento basico de diagndstico
de um circuito regulador de tensao,
com o auxilio de um osciloscépio. Um
primeiro aspecto a ressaltar é que
estaremos enfocando os testes com
0s MOSFETS que, semduvida, sdo os
componentes mais sujeitos a falhas.
Dividiremos esse estudo de caso em
duas partes, a fim de fornecer um
leque maior de atuagao aos profis-
sionais: na primeira, estaremos ana-
lisando a placa D845BG da Intel, que
possuiumaarquitetura de componen-
tes similar a utilizada por outras placas
mais recentes atualmente disponiveis
no mercado. Ou seja, placas para os
processadores Pentium 4, Athlon XP
e outros que demandam um alto con-
sumo de corrente elétrica, certamente
estardo empregando a mesma arqui-
tetura; na segunda parte, através
da andlise da placa M585LMR da
PCChips, procuramos demonstrar o
que ainda pode ser feito com milhares
de placas como essa, que, além de
dispor de uma arquitetura diferente e
mais simples (afinal, os processado-
res aos quais elas se destinam, tém
requerimentos bem aquém dos pro-
cessadores atuais), sao as que mais
apresentam problemas atualmente.

Enfim, tais informacdes serao de
grande valia em prol da determinacao
das especificacbes de componentes
similares, que podem ser emprega-
dos em caso de falhas dos originais.
Tal conduta deve-se ao fato de que,
muitas vezes, € impossivel identificar
diretamente o fabricante do compo-
nente naplaca, devendo-se, portanto,
recorrer aos similares.

1) Placa D845BG

Utilizando-se como referéncia o
circuito do Box da pagina 47, lem-
bre-se de que o gate do transistor T1
se encontra em um nivel deslocado
do terra. Portanto usaremos as medi-
coOes feitas no gate de T2 para fim de
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Tensao no gate de T1, em relacao ao
terra do circuito.

Tensdo no gate de T2, em relacao ao
terra do circuito.

identificacdo. Veja nas figuras 7 e 8
as formas de onda obtidas nos gates
de T1eT2.

Uma boa forma de se verificar se
a saida do Cl PWM e seu respectivo
circuito driver estao fornecendo os
sinais corretamente para os transis-
tores MOSFET é observar que esses
sinais sdo complementares, isto é,
gquando um gate se encontra em
estado alto, o outro se encontra cor-
tado, e vice versa. Em um dado ins-
tante, ambos poderao estar cortados,
mas nunca em estado alto (essa ocor-
réncia significaria um curto circuito no
regulador). O valor de pico da tenséo
de gate de T2 foi medido em 6,7V.
Através do datasheet desse transistor
MOSFET (um modelo STD40NFO3L)
iremos encontrar um Vgs maximo de
18V. E importante observar que caso
se queira substituir esse transistor
por outro, devemos verificar que esse
novo componente possua um Vgs
superior a 6,7V. A mesma especifica-
cao podera ser utilizada para o tran-
sistor T1.

Mosfet K3296 |
USROS

2) Placa M585LMR

Todas as observacoes feitas em
relacdo a placa da Intel se aplicam a
placa M585LMR, considerando ape-
nas que seu circuito € muito mais sim-
ples e reduzido. Seu regulador é de
uma unica fase e no lugar do tran-
sistor T2 é utilizado um diodo do tipo
Schottky.OdriverdotransistorMOSFET
é integrado ao regulador PWM.

Na figura 10, vemos a forma de
onda obtida no gate do transistor
MOSFET - modelo K3296 (NEC). Para

Tensao de gate do transistor
MOSFET K3296.

Placa M585LMR e, no detalhe, os componentes de seu circuito regulador de tensao.

esse transistor foi medida umatensao
de 6,6V.

Portanto as mesmas observacoes
feitas em relacao ao transistor T1, da
placa Intel, se aplicam aqui.

O diodo utilizado no regulador
de tensdo € um do tipo Schottky
(MOSPEC modelo S20S40C de 40A-
amperes), que apresenta uma baixa
queda de tenséo direta, geralmente
inferiora 0,35V. Caso seja necessario
substitui-lo, sua corrente pode ser esti-
mada pela equagao apresentada no
Box da pagina 47 (a correspondente
ao T2).

E importante observar que esse
diodo tem que ser do tipo schottky
para manter a eficiéncia do regulador
alta e, consequentemente, manter a
dissipacao de poténcia baixa.

Modificacoes do Vcore

Apesarda maioriadas placas-mae
atuais oferecerem um amplo leque de
opgoes, no Setup, relacionadas ao
ajuste da tens@o entregue ao micro-
processador (Vcore), certamente o
overclock tende a ser mais bem-suce-
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dido se dispormos de opc¢oes adicio-
rﬁais, disponibilizadas a partir de uma
modificacdo do Vcore. Isso é particu-
larmente util quando ha um 6timo sis-
tema de refrigeracao instalado, garan-
tindo a manutencao de niveis aceita-
veis da temperatura de operacao do
microprocessador. E sem contar o
caso de placas, como a Intel D845BG,
que simplesmente nao disponibili-
zam qualquer ajuste de Vcore no
Setup, onde a modificagéo representa
a unica alternativa para se viabilizar
0 overclock.

O primeiro passo necessario para
a modificagéo do circuito é identificar
0 Cl PWM utilizado e obter sua folha
de especificagédo, onde sera encon-
trada a identificagcao de seus pinos e
fungoes.

As modificagdes do Vcore podem
ser facilmente implementadas, atra-
vés da inclusao de um divisor de
tenséo no pino de realimentacao do
regulador PWM.

Esse divisor ird “enganar” o regu-
|ador fazendo com que ele detecte
uma tensdo Vcore menor do que a
real e automaticamente corrija a saida
para um valor mais alto.

Esse novo Vcore pode ser ajus-
tado variando-se o valor do resistor
adicional.

Devido a protegao de sobreten-
cao do Cl, esse ajuste devera ser feito
cautelosamente, comecando-se com
um valor de resistor bastante alto,
que devera ser reduzido até se obter
a tensdo de saida desejada (podera
ser utilizado um trimpot para fazer o
ajuste, que serd entao substituido por
um resistor de preciséo - tolerancia de
1% e 1/8W de poténcia -, cujo valor

Resistor
de ajuste

ADP3163
viD4j1 U 20[0 Vee
VID3[] 2 191 REF
VvID2[1]3 181 PWM1
VIDi[] 4 17 1 PWM2
VIDO[]5 161 PWM3
SHARE[] 6 1511 PC
COMP[]7 1411 PGND
GNDr]8 13[1 CS-
- FB[9 12 cS+
10 111 PWRGD

T
.

comercial devera ser o superior mais
préximo do valor obtido com o trimpot).
Vamos a um exemplo: se, com o trim-
pot, o valor de resisténcia responsavel
pela obtencao do Vcore desejado for
de 7,95 Kohms, o resistor comercial a
ser utilizado devera ser maior ou igual
a 7,95 Kohms.

Para o chip ADP3163, esse resis-
tor de ajuste devera ser colocado entre
os pinos 9 (FB) e 8 (GND) - veja a
figura 11.

Uma observagao importante é
que o aumento do Vcore ira provo-
car um aumento na dissipacao dos
MOSFET’s. Devera ser verificado se
os transistores e a placa suportardo
a nova dissipacao.

Outro efeito dessa modificacao
sera o aumento do consumo na fonte
chaveada do micro.Devido aisso, sera
preciso verificar se a fonte também
suportara o aumento no consumo de
poténcia.

R
|
| S|
e
Divisor de tensao para
aumento do Vcore.
Conclusao
Conforme visto neste

artigo, a manutengao de pla-
cas-mae pode ser uma ativi-
dade lucrativa, uma vez que
com alguns procedimentos
relativamente simples pode-
mos voltar a utilizar placas
que, de outro modo, iriam ser
descartadas.

Principalmente se levar-
mos em conta o elevado
numero de placas que apre-
sentam problemas com o
regulador de tens&o (haja vista
osinumeros e-mails recebidos
em nossa redacao). &
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SerialATA : A nova interface
para os HDs do PC

Passado pouco mais de 1 ano apos a finalizacao da primeira
especificacdo da interface Serial ATA (SATA), os primeiros produ-
tos que a suportam comecam a chegar ao mercado. Acompa-
nhe o que isso significara para a montagem e manuten¢ao dos
PCs e o que esperar de algumas solucoes SATA atuais, no

quesito desempenho.

Fernando Ramos da Silva

Apesar do dinamismo com que os padrdes na industria
de informatica mudam, a interface IDE/ATA tem estado
presente ha longa data, praticamente estando associada
ao surgimento dos computadores pessoais, os PCs. Na
verdade, 1986 foi o ano em que o primeiro HD ATA/IDE
surgiu em computadores 386. Ja ali, viamos o conector
de 40 pinos na interface do HD e o largo cabo de 40 vias,
formado de 40 condutores paralelos, utilizados na trans-
missao de dados entre o HD e o restante do sistema. Além
disso, surgiatambém o esquema de jumpeamento nos HDs,
conhecido por master/slave (mestre/escravo), empregado
para a conexao de 2 HDs a uma unica interface, através
de um mesmo cabo.

De la para ca, pouca coisa mudou, a nao ser o desem-
penho. Saiu-se dos 3 MB/s obtidos com a implementacéo
da primeira interface IDE/ATA, para os atuais 133 MB/s do
UltraATA/133!, que contribuiu para a sobrevivéncia desta
interface até os dias atuais.

O Surgimento do SATA

Contudo, dada a crescente demanda por desempenho
deinumeras aplicacoes existentes (servidores de arquivos)
eoutras novas (streaming de audio e video), aliado a parcial
estagnacgao da interface IDE/ATA, abriu-se caminho para
um novo padré@o. Formou-se, entéo, o Serial ATA Working
Group (www.serialata.org), uma associagao das principais
empresas da industria de informatica (dentre elas IBM,
Intel, Maxtor e Seagate), cujos objetivos se traduzemnas, ja
conhecidas, principais caracteristicas da interface SATA:

1) Transmissao de Dados Serial : Seguindo uma ten-
déncia corrente na industria, que é a de utilizar links de
transmissao serial, visando um melhor desempenho dos
barramentos internos e de expansao do PC (é o caso por
exemplo do USB e dos que interligam os circuitos Ponte
Norte e Sul de grande parte dos chipsets presentes em

placas-mae atuais), no Serial ATA(SATA) os HDs “falarao”
serialmente com a interface instalada na placa-mae.

Isto € feito devido a uma principal restricao dos links
de transmissao paralelos, como € o caso do ATA/IDE (que
daquiem diante sera denominado ATA paralelo) : por haver
varios sinais trafegando em paralelo pelas vias condutoras,
h& uma grande tendéncia de ocorrerem interferéncias
mutuas entre eles, corrompendo os sinais. E essa inter-
feréncia sera tanto maior, quanto maior for a freqiiéncia
de transmissdo usada. Logo, chegamos a um impasse :
se por um lado um aumento na freqiéncia de transmissao
contribui negativamente para a estabilidade da mesma, do
outro, tal aumento é altamente desejado, ja que ele tem
uma relagéo diretamente proporcional ao desempenho da
interface (quanto maior a frequiéncia, melhor o desempe-
nho). E por essa razio que para se obter 66/100 ou 133
MB/s, respectivamente, das interfaces UltraATA 66/100/133,
presentes nos chipsets e HDs atuais, faz-se necessario
utilizar os cabos IDE de 80 vias e nZo os de 40 vias - as 40
vias adicionais sao sinais de terra, que estao intercalados
a cada um dos 40 sinais originais, de modo a minimizar
a interferéncia.

Ja nos links seriais, se ndo se pode transmitir varios
dados simultaneamente, como € possivel nos paralelos, em
contrapartida, pode-se atingir elevadissimas freqiiéncias
de transmiss@o. Além disso, ao adotar uma transmisséo
serial diferencial, 0 SATA minimiza também as indesejaveis
interferéncias externas (como os ruidos), que podem pre-
judicar a qualidade do sinal. Em tal transmiss&o serial, um
par de fios condutores transmite, enquanto um segundo,
recebe. E a palavra diferencial, do termo adotado, esta
associado ao sinal transmitido por cada par de condutores,
que equivale a diferenga de valores entre um condutor
positivo e um negativo (invertido em fase). Tal caracte-
ristica é a responsavel por garantir o cancelamento de
uma eventual interferéncia sofrida por um sinal, durante

-a transmisséo.
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2) Melhores solugcoes de cabos e conectores, faci-
litando a montagem e a manutencao do PC : Agora,
ao invés do largo (de dificil manuseio e que impede uma
adequada ventilagao no interior do gabine-
te) e curto (no maximo,
deve ter apenas 45
¢m) cabo paralelo com
40 ou 80 vias, o cabo
utilizado para a transmis-
s80 de dados, no SATA,
tem apenas 7 vias (4
para os dados e 3 de
terra) e é altamente fle-
xivel ( figura 1).

Assim, lembra-se da
dificuldade para se ins-
talar 2 HDs ou perifé-
ricos ATAPI (CD-ROM,
RW, etc) num mesmo cabo, ou de usar as baias superiores
de um gabinete full ATX? Esquecga, com o SATA, isso nao
sera mais problema. Além de ser bem mais fino, o cabo
pode ter até 1 metro de comprimento. Além disso, nao
sera mais necessario ajustar os jumpers no HD, uma vez
gue cada HD, sob a interface SATA, nao pode compartilhar
um canal de dados com outro HD. Ou seja, cada HD sera
ligado a um canal. Por ultimo, acompanhando a mudanca
de cabo utilizado, os conectores também mudaram, obvia-
mente. No SATA, os pinos presentes nos conectores do
HD e da interface nao séo nada frageis (figura 2), quando
comparados aos do ATA paralelo, os quais podem ser
facilmente quebrados.

Cabo de dados ATA paralelo de
80 vias e SerialATA de 7 vias.

Detalhes dos conectores
SerialATA : na interface e
no cabo.

3) Compatibilidade no mesmo nivel de preco do
ATA paralelo, mas com um melhor desempenho: Ja
de inicio - 150 MB/s - e escalavel, de modo a proporcionar
um aumento gradativo no desempenho (estima-se que em
2005, o SATA proporcionara 300 MB/s;

Hardware

4) Facil transicao do ATA paralelo : As rotinas de
software, do ponto de vista do sistema operacional e pro-
gramas, destinadas a suportar o ATA paralelo, sdo com-
pletamente transparentes ao ATA Serial. Isso significa
que nenhuma modificacao sera necessaria, contribuindo
para uma transigao tranqila. De fato, tal medida garantiu
também a convivéncia de ambas as tecnologias, nessa
fase de transicao. Como veremos nos testes, mais adiante,
boa parte das solugbes SATA existentes, sdo solugbes
hibridas, que tém por base o ATA paralelo.

5) Foco no armazenamento de dados (storage):
Cémeras, escaner e impressoras nao sao suportados;

6) Facil instalacao e configuracao : Os HDs de inter-
face SATA serao livres de quaisquer ajustes existentes
em outros padroes, tais como os tradicionais esquemas
“master/slave” do ATA paralelo, e enderecamento e termi-
nadores do SCSI. Além disso, assim como a proposta dos
barramentos USB e Firewire, o SATA foi concebido para
suportaro Plug&Play real. Ou seja, a conexao e desconexao
de HDs, podera ser feita com a maquina ligada, que o
sistema operacional se encarregara de reconhecé-los.

7) Operacao a baixas voltagens : Diferentemente dos
5V utilizados no ATA paralelo, o SATA trabalha com niveis
bem requzidos de voltagens, sendo que apenas cerca de
500mV §éo necessarios. Tal aspecto, aliado a um adequado
gerenciamento do consumo de energia, faz do SATA um
padrao altamente recomendavel aos usuarios de com-
putadores portateis. E por falar em voltagem, ha uma
caracteristicaintrigante, mas ao mesmo tempo necessaria,
presente no SATA : trata-se do conector de alimentacao
dos HDs, que tera 15 pinos!? E isso mesmo, praticamente 4
vezes mais do que os existentes no conector de alimentagao
(4 pinos) do ATA paralelo. A razao disso € que, além da
provisao das linhas de 5 e 12V, ha também a de 3,3V -
adequada aos portateis, sendo 3 pinos para cada uma
dessas voltagens e 6 para terra. Com isso, garante-se o
Plug&Play real. Entretanto, tanto o cabo quanto o conector
sao bem flexiveis e de dimensodes reduzidas. Isso certa-
mente contribuird para a manutencao de uma baixa tem-
peratura no interior do gabinete e para a disseminacgao
do padrao SATA nos computadores e equipamentos de
porte reduzido, tais como os Thin Clients e, quem sabe,
nos consoles para games.

Solu¢oes Hibridas : SATA + ATA paralelo
Enquanto os HDs SATA nao chegam ao mercado, inte-
gradores e usuarios ja podem desfrutar do padrao SATA, em
solugdes conhecidas como hibridas. Tal iniciativa partiu de
inumeros fabricantes, tais como HighPoint (www.highpoint-
tech.com), Promise (www.promise.com), entre outros,
conhecidos por suas placas controladoras e chips que
suportam o RAID IDE. Basicamente, devido a compatibi-
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lidade total de software entre o SATA e o ATA paralelo, isso
consistiu tdo somente na ado¢ao de circuitos conversores
entre os dois padrdes, que agem como “pontes” - o trafego
de dados paralelo, oriundo do barramento do PC, é seria-
lizado antes da transmissao e enviado ao HD. Neste, o
trafego € de-serializado e gravado. Para o processo inverso,
ou seja, de leitura de dados do HD, o procedimento é ana-
logo. E no centro da solucao, fazendo a interface entre
o HD e o barramento do PC, continua existindo um chip
controlador nativamente ATA Paralelo.

Dessa forma, apenas parte da solugao esta habilitada
a negociar trafego SATA e usufruir de seus 150 MB/s de
desempenho. Certamente, pouco ou nenhum ganho devera
ser observado em relagao ao UltraATA 100/133 do ATA
Paralelo. Foi com essa expectativa que partimos para os
testes, vistos a seguir.

RocketRAID 1540 HighPoint

Trata-se de uma placa controladora RAID que dispde de
4 canais suportando apenas o SATA. Assim, no maximo, 4
HDs podem ser conectados a ela. Ela pode ser instalada
em slots de barramento PCI 32 bits, operando a 33 ou 66
MHz. Seus niveis RAID suportados séao:0, 1,0+1 e JBOD.
Das demais caracteristicas adicionais, destaque para o
suporte a todas as versdes do Windows, a partir do 9X
ao XP, e clones do Unix (Linux, FreeBSD); software com
interface gréfica (apenas Windows) para a configuracao e
gerenciamento dos niveis RAID; suporte a HD inicializavel
(boot).

vamente ATA/133, modelo HPT374|da HighPoint.

" ean

~ sé@o assoc1ados logicamente, de modo a prover tole-

- rancnafalhas e/oumelhor desempenho ao sistema, que

~ ‘*dependera do nivel RAID escolh:do para organizar a
“matriz (array) de HDs. Para o sistema operacional, essa
“matriz de discos aparece como uma Unica unidade de

N eis RAID

ID (Redundant Array of Independent Drives),
numa técnica pela qual vérios HDs fisicos

leitura/gravacao, tendo por conseguinte, uma letra de
unidade ligada a ela. Os principais niveis RAID s&o:
RAID 0: 2 ou mais HDs s&o associados logicamente,
correspondendo a solu¢do de melhor desempenho, ao
custo de nédo contar com qualquer tolerancia a falhas.
Os dados s&o lidos e gravados nos HDs de modo con-

~ corrente, maximizando o desempenho. Tal concorrén-

cia depende do nimero de HDs na matriz, e de um
parametro conhecndo por Stnplng Factor ou Block Size.

- Vamos a um exemplo : se a matriz possun 2HDseo
block size € de 64 KB, ao sohcttarmos agravagdo de um

arquwo de 100 KB, os primeiros 64 KB serao gravados

- no primeiro HD e os restantes, 36 KB, no segundo. A
- definicao do melhor block size depende das caracte-
risticas dos HDs utilizados, se bem que ha algumas

controladoras RAID capazes de determmar automati-
camente o melhor valor.
" RAID 1 : conhecido por espelhamento, esse nfvel'

‘de RAID privilegia a tolerancia a falhas, ja que um HD

contém uma copia exata dos dados contidos no outro.
Assim, se um falhar, o outro atuara como um backup
on-line e pronto a ser utilizado. .
- RAID 0+1: tambem conhecndo por RAID 10, é a
jungao dos niveis 0 e 1, ou seja, dispondo de bom
desempenho e tolerancia a falhas. Para ser implemen-
tado, ao menos 4 HDs deverao ser disponibilizados.
RAID 5 : o mais empregado atualmente, sobretudo

' noambiente corporativo, por oferecerbom desempenho

e tolerancia a falhas, mas com um minimo de desper-

dicio em espago de HD, ja que nao ha um ou mais HDs
_ inteiros atuando como backup As informacoes, que

provéem tolerancia a falhas ao RAID 5, estao armaze-
nadas distributivamente pelos: HDs, de modo que uma
falha em um HD pode ser recuperada a par’ur de um
calculo de paridade. -
~ JBOD: conhecido por Digk Spannlng, naose refere ”
propnamentea um nivel RAID. Basicamente, consiste
na formagao de um drive Iégico, de capacidade de
armazenamento igual & soma das capacidades indivi-
duais dos HDs fisicos usados. N&o prové toleréncia

~ afalhas, e apesar de se assemelhar ao RAID 0, ndo

 possibilita acesso concorrente aos HDs. Na pratica,

~ primeiramente o espaco de armazenamento do primeiro

- HD é utilizado, depons (o] do segundo e, assrm suces-
s:vamente .
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Acessorios
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O kitque acompanha a placa é composto por manual em
inglés, disquetes com os drivers de software, 4 cabos SATA
de 1 metro de comprimento, cabos de alimentagao elétrica
para os HDs e 4 adaptadores (figura 5) ATA Paralelo<-
>SATA, responsaveis por suportar os HDs UltraATA.

Adaptadores RocketHead 100 : suporte a HDs
UltraATA100/133, enquanto ndo chegam os HDs SATA. Ao
lado, adaptador conectado ao HD.

Instalacao e Configuracao

Nao da para negar, realmente foi uma agradavel experi-
éncia conectaros HDs através dos cabos SATA e, depois de
uma facil arrumacao dos cabos, ficamos com a impressao
de que, enfim, 0 “gabinete respirava”. Afinal, configurarum
ambiente RAID com seus 3 ou 4 HDs, a partir dos cabos
ATA paralelos, em qualquer gabinete, e garantir uma boa
ventilacao, € quase um sonho.

Os conectores SATA, das interfaces, impedem a cone-
x&o errada e possuem uma trava que evita desconexdes
acidentais. O suporte aos HDs UltraATA ainda esbarra na
configuragéo do jumper : foi necessario defini-los como
‘master “.

Hardware

Finalizados os testes basicos do sistema, durante o
POST (Power On Self Test), surge no monitor a deteccao
dos HDs conectados a placa controladora RAID. Nesse
instante, pode-se pressionar as teclas <CTRL+H> para se
teracesso ao Setup de configuragao damesma. Entretanto,
aos usuarios Windows, é mais conveniente fazer essa
configuragéo apds a instalag@o do sistema operacional,
desde que, obviamente, o HD ou matriz de HDs conectada
a placa, néo seja utilizada para o boot. Nesse caso, e
também aos usudrios de clones do Unix, a configuragao
da placa deve ser feita através desse Setup apresentado
durante o POST.

Ainstalag&o dos drivers da placa foi tranqiila. Na figura
6, podemos ver que o chip controlador da placa Rocket-
RAID 1540, o HPT374, perante o sistema operacional, &

enxergado como um ATA/133 tipico.
’ S oo )

7, Gerenciador de dispositivos
oo ptn [« » @R |2 AR
=] i RAID

- 8§ Adaptadores de rede

- adaptadores de video

-/ Computador

[ &2 Controladores de disquete

- Controladores de som, video e jogo
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€& Controladores 5C51 & RAID

HighPoint RCM Device
HPT374 UDMA/ATA133 RAID Controller
HPT374 UDMA/ATA133 RAID Controller
c:) Controladores Universal Serial Bus
] Dispositivos de sistema
8 Monitores
-7 Mouse e outros dispositivos apontadores
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@3 Teclados
=& Unidades de disco
&3 HPT37x RAID 1 Array SCSI Disk Device
&3 MAXTOR 6L04012
(+-&3 Unidades de disquete
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HPT374 visto como um ATA/133. Por enquanto, ainda ndo hd

driver nativamente SATA.

Testes

Primeiramente, tinhamos por objetivo avaliar se haveria
algum aumento de desempenho num ambiente tipico de
desktop, em virtude da adogao da interface SATA. Isso foi
feito a partir de uma comparacao direta entre os resultados
de desempenho obtidos por um HD ATA/133 de 40 GB
(Maxtor modelo D740X), estando o mesmo conectado
a uma interface UltraATA/133 (disponivel na placa-mae
Soltek SL-75DRV5- BIOS versao T1.5) e, posteriormente,
conectado a interface SATA1 da placa RocketRAID 1540
(BIOS e drivers versao 1.22). Os demais componentes
foram : processador Athlon XP 1900+, 128 MB de memodria
RAM-DDR 333 e sistema operacional Windows XP Pro-
fessional SP1. .

Na figura 7, vemos que, ja no primeiro teste - médulo
Business do programa Winbench 99-, no qual o desempe-
nho de aplicacdes tipicas de escritério é avaliado, ha uma
grande superioridade apresentada pela interface SATA :
cerca de 3 vezes superior, quando a particao de sistema
estava formatada com o sistema de arquivos FAT 32.

Nos testes com aplicagdes profissionais (Photoshop,
Visual C++,etc), avaliados a partir do médulo High-End do
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Winbench 99, confirmou-se a superioridade da interface
SATA (figura 8), se bem que esta tenha sido bem menor
do que a observada nos testes com o médulo Business.
Entretanto, tais resultados sao bastante animadores, se
considerarmos que dentro de pouco tempo, comegaréo a
surgir os primeiros chipsets de placas-mae, oferecendo
suporte ao SATA. Ou seja, a um custo relativamente baixo,
uma vez que a interface estara integrada ao chipset e nao
precisaremos adquiriruma placa controladora externa, tere-
mos um bom aumento no desempenho dos HDs, mesmo
com os UltraATA.

Winbech99
High-End

22150

FAT32 31750

21600
2

NTFS 00

10000 20000 30000 20000 WinMark
>>Maior, melhor
M UltraATA/133 B sATA

No segundo grupo de testes, o objetivo foi avaliar o com-
portamento da controladora SATA num ambiente tipico de
estacéo de trabalho ou pequeno servidor, que demandam
uma arquitetura RAID. A principal questdo a ser analisada &
até que ponto vale a pena, sob o ponto de vista de desem-
penho, adquirir a controladora SATA RocketRAID 1540,
ao invés de uma das inumeras placas-mae existentes no
mercado, que ja dispdem de controladora RAID UltraATA
integrada. Exemplo disso é a placa utilizada nos testes,
uma Soyo KT333 Dragon Ultra. Nesta, ha uma controla-
dora, também produzida pela HighPoint, modelo HPT372
(anteriorao HPT374), que oferece suporte a4 HDs, através
de seus 2 canais UltraATA/133. Os equipamentos utilizados
e a configuracdo dos testes estdo descritos na tabela 1.

Antes de comentar os resultados, vale lembrar que,
apos a criacao de cada nivel RAID avaliado (0, com block
size de 64 KB e 1), a matriz de HDs foi formatada com o
sistema de arquivos NTFS. Os testes foram realizados 3
vezes e o resultado corresponde a média entre eles.

Iniciando a avaliagao pelo médulo Disk Inspection do
programa Winbench 99, podemos verificar na figura 9 o
desempenho das 2 controladoras, configuradas sob RAID

con interface IDE 1
Placa de Video : 3D Annihilator 2 (Creative) GeForce2 GTS -
driver Detonator 29. 42

Dnver VIAV4|N1 versao 4.43

Controladora RAID : HPT372 on-board, ATA/133, BIOS
e drivers 2.32

Controladora RAID : Placa SATA etRAlD 1540, BIOS

e drivers 1.22
Winbech99

z Disk Inspection
Desempenho 6283%90(
inicio do HD
Desempenho 6233:)00

final do HDT ! !
0 30000 60000 90000
>>Maior, melhor
B UitraATA/133 B SATA

0, no quesito leitura de dados dos HDs. Embora por uma
pequena diferenca, é de se destacar a superioridade da
controladora on-board.

Quando configuradas sob RAID 1, o desempenho das
2 controladoras foi idéntico : 51900 e 34600 de taxas de
transferéncia inicial e final do HD, respectivamente. O Disk
Inspection também avalia a utilizacao da CPU e o tempo
de acesso médio aos dados. Nesses quesitos, novamente
houve um desempenho similar : cerca de 2% de utilizacao
de CPU e 14 ms de tempo de acesso.

Na figura 10 demonstramos os resultados obtidos com
o programa Atto Disk Benchmark, no qual o enfoque ava-
liado foi 0 desempenho das controladoras, em operacoes

Alto Disk Benchmark QCRIY
Filal/O =10
Raid 0 4615231 2
(B. size 64KB
: 25910
Raid 1 22674
| T
20000 40000 60000
>>Maior, melho
B UitraATA/133 B sATA
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de gravacao de dados na matriz de HDs (transferéncias
sequenciais de 64 KB). Esse programa possibilita a simu-
lacdo de uma cargareal de 1/O, na qual ha vérias solicitacdes
pendentes formando uma fila, aguardando execugao por
parte da controladora. Novamente, a controladora on-
board levou vantagem e demonstra, a principio, que ela esta
melhor preparada para atuar em ambientes corporativos,
onde ha multiplas solicitagdes, simultaneas, visando o
acesso aos dados (storage) de um servidor.

Para confirmar a tendéncia observada no item anterior,
utilizamos o programa lometer, desenvolvido pela Intel.
Sem duvida, este € um dos melhores programas ja desen-
volvidos, que tem por objetivo avaliar o desempenho de
controladoras de disco, no processamento de multiplas
solicitacoes de 1/0. Além de conter inumeras rotinas de
testes prontas, que reproduzem as cargas de /O tipica-
mente existentes em inumeras aplicacoes (servidor de
banco de dados, servidor de arquivos, etc), é altamente
configuravel. Assim, o experimentador tem a liberdade de
configurar o lometer, de acordo com as caracteristicas de
sua aplicacao especifica.

No primeiro teste com o lometer, avaliamos o nimero
maximo de solicitagdes de I/O que a controladora de HDs
& capaz de processar por segundo, em fungao do tamanho
da fila de solicitagoes pendentes. Os resultados, demons-
frados na tabela 2, revelam que, de fato, a controladora
on-board esta melhor preparada.

Tabela 2

lometer - NGmero méaximo 1/Os
RAID 0 (B. size 64 KB)

i 32 11655 12445
*Acessos 100% Sequenciais de 512 bytes
Por ultimo, na tabela 3, vemos a habilidade das controla-
doras no processamento de uma carga tipica de servidor de
arquivos. Pode-se se dizer que houve um empate, se bem
gue, desta vez, a controladora SATA tenha demonstrado um
resultado mais escalavel (a medida que se aumentou afila,
seu desempenho passou a ser superior ao da controladora

on-board).
Tabela 3

lometer - Servidor de Arquivos
RAID 0 (B. size de 64 KB)

SATA (HPT374) * UltraATA (HPT372) *

Fll%%ﬁllo

32

* Resultados em nimero de I/Os obtidos

Hardware

Conclusoes

Facilidade de instalagao, configuracéo, manu-
tencéo e a garantia de uma migragéo tranquila
do ATA/IDE paralelo, essas sao apenas algumas
das interessantes caracteristicas do padrao SATA,
vistas neste artigo, que tem tudo para agradar usu-
arios e integradores. A industria de informatica,em
geral, esta de parabéns pelo empenho demons-
trado.

Quanto ao desempenho do SATA, ainda nao
ha solugédo completa que permita avalia-lo. Se:
bem que nateoria ele ja tenha nascido superior ao
UltraATA IDE mais recente (150 contra 133 MB/s),
na pratica, isso dependera das implementagées
especificas ao SATA, feitas nos HDs e controla-
doras de disco, o que deve ocorrer nos proximos
meses. Além disso, a interface do SATA, instalada
na placa-mae, devera estar fora do barramento
PCl, que por estar limitado a 133 MB/s, representa
uma forte restricao (gargalo) ao SATA.

Provavelmente, isso s6 sera observado nos
proximos chipsets de placas-mae, a serem lanca-
dos daqui a algum tempo. E, assim que isso for
feito, de fato, devera ocorrer uma massificagéo do
SATA, ja que nenhum investimento adicional, fruto
da aquisicao de uma controladora SATA externa,
sera necessario.

Das solugdes hibridas, tais como a controladora
RocketRAID 1540 da HighPoint, o desempenho
n&o justifica a aquisicao, ja que solugdes RAID
IDE on-board podem apresentar um desempenho
tdo bom quanto, ou até melhor, como foi o caso
da HPT372, presente na placa-méae Soyo KT333
Dragon Ultra.

Aos que desejarem aproveitar imediatamente
dos beneficios do SATA, boas opgdes de compra
sao as placas-mae que disponibilizam conectores
(interfaces) SATA, através do suporte provido pelo
controlador RAID on-board integrado.

Um exemplo disso é a placa-mae Abit IT7-
Max2, que integra o mesmo chip presente na
RocketRAID 1540, o HPT374. Dos seus 4 canais
suportados, 2 sao destinados ao UltraATA/133 e
0s outros 2, ao SATA.
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Secao do Leitor

Meu nome é Eder Bertollo, sou administrador de
rede da Toigo Moveis Export LTDA. Estou tendo um
sério problema com as configuragoes de redes, gos-
taria de saber como desabilitar somente o click com
o botao direito do mouse sobre os itens Ambiente de
Rede e Meu Computador.

Ha um programa que é muito bom para isso, pois
oferece uma interagdo amigabilissima com o regis-
tro do Windows. Trata-se do X-Setup da XTEQ Sys-
tems, disponivel para download no site http://xteq.
digitaldaze.com/downloads/, que inclusive ja foi alvo
de uma matéria, na secao “DICAS” da PC&CIA 11.

Colaboraram com PC&CIA 18

Superkit Informatica

HD Maxtor 30 GB - DiamondMax Plus 8 ATA/133
7200 RPM

Processador Athlon XP 1900+ in-a-box

Tel. (11) 3225-0522

Digitron

Placa de video Radeon 9700 Pro

Onde encontrar: Visionner do Brasil (11) 3933-8000
Buscar Importadora

Controladora SerialATA RocketRAID 1540 HighPoint
Pasta Térmica Arctic Silver 3
Coolers Cooler Master,
HSV-V62

Tel. (11) 3082-0811

Minipa "

Multimetro True RMS ET-2800

Osciloscépio Digital MO-310

Lista de Distribuidores : www.minipa.com.br

SACT Tecnologia Ltda
Coolers Cooler Master, modelos HHC-001 e
HHC-L61

Pasta Térmica Cooler Master - HTK0O01

Tel. (11) 5055-1200

Soltek

Placa-mae SL-75DRV5

Lista de Revendas :
www.soltek.com.br/revenda.html

MSI

Placa de Video GeForce4 MX440-VTD8X

Onde Encontrar : Digitat Sao Paulo (11) 3887-8797
Bell Microproducts Brazil (11) 3266-6583

modelos HHC-001 e

Vez do Leitor

Tenho um processador K6-11450 MHz instalado numa

. placa-mae PCChips, com 320 MB de memoria RAM.

Recentemente, comprei um HD Samsung de 40 GB
(modelo SV4002H), mas tive que jumpea-lo em 32 GB,
pois 0 BIOS nao o reconhece como tendo 40 GB. Contudo,
a maquina vive travando! Que programa devo usar para
gue eu possa sair desse problema?

Jefferson Miranda

O que vocé precisa fazerpara que o PC reconhecatoda
acapacidade do HD é atualizar o BIOS, tal como explicado
num artigo publicado na PC&CIA 13. O artificio de se
forcarum jumpeamento no HD para que ele reconhega 32
GB, ou ainda empregar um software do tipo HD Manager
(assunto publicado na PC&CIA 14), sé devem ser usados
quando no h4 atualizacéo de BIOS disponivel. Tudo isso
porque a atualizagdo do BIOS representa o processomais
rapido, confiavel e recomendado para o sistema funcionar,

- reconhecendo toda a capacidade do HD. Para tanto, vocé
~ podera consultar o site www.pcchips.com.tw/BIOS.htmle

fazer o download da vers&o referente ao modelo de sua
placa-mae.

Comentarios e Integracao entre leitores

1) Lendo a pergunta feita por Antonio Luiz Amaral, na
secao do leitor da PC&CIA 16, lembro-me de um caso
parecido onde todos os componentes do MsOffice (Word,
Excel, etc.) fechavam logo apds abrir. Isso foi causado pela
instalacdo do Mechanical Desktop. A correcao possivel
pode ser:

a)lnstalacao do Office Xp

b)Instalagcéo do Windows Me

c)substituicao manual das DLLs que esses softwares
usam, ou num caso mais drastico

d)a formatacao e posterior instalacao de todos os sof-
twares (menos o Mechanical Desktop).

Marcelo Soares Farias

2) Gostaria de agradecer a revista PC&CIA pela matéria
“Instalando um modem PCTel no Linux” da edicéo 16 -
Novembro/2002. Parece que vocés leram minha mente,
pois ja havia desistido de tentar instalar meu winmodemda
PCChips M810 no linux e depois que li a matéria funcionou
perfeitamente.

José Carlos Junior
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Tenho experiéncia em manutencao de com-
putador, mas preciso ter mais equipamento,
tal como a placa PC sentry PCI da Trinitech -
matéria da revista PC&CIA n°15. Gostaria de
saber mais sobre essa placa e se vale a pena
adquiri-la? Ou seria melhor comprar uma outra
placa de Diagndstico, tal como a PHD PCI da
Ultra-X, que € bem mais cara? Sera que ela é
melhor? Com a primeira placa terei um bom
proveito em manutencao? Ela faz diagndstico
em todos os micros que tenham slot PCI?

Thiago Miacci

A placa PC Sentry PCI pode ser utilizada

em qualquer slot PCI, desde os tradicionais de

33 MHz e 32 Bits aos mais caros de 66 MHz
e 64 Bits. Ela € muito boa, robusta e pode ser
comprada no Brasil, com garantia e assisténcia
técnica local, o que € bom. Em resumo, € uma
boa escolha, sobretudo em fungéo de seu custo
reduzido.

Ja aplaca PHD PCI da Ultra-X, sem duvida,
€ uma das melhores solucoées do mundo, se
nao for a melhor. Como vimos na edicao 5, seu
suporte é muito extenso, sendo capaz de testar
uma placa-mae mesmo que esta esteja sem
memoria RAM, placa de video e BIOS, ou caso
estejam danificado(s). O tnico problema, se é
gue assim podemos considerar, € o seu alto
preco. E claro que, se ademanda de clientes da
assisténcia técnica, for alta, vale a pena, pois o
retorno sobre o investimento sera rapido. Agora,
para 0s que nao se incluem nessa categoria de
grande volume de trabalho, o kit PC Sentry, além
de ser mais barato, agilizara boa parte do seu
trabalho. Isso sem falar do fator credibilidade que
sera agregado ao seu servico. Como sabemos,
uma coisa é chegar ao cliente e relatar-lhe que
“o problema é X e foi solucionado”. Outra coisa,
e bem melhor, é falar : “a ferramenta de diag-
nostico Y indicou que o problema era...”. Ou
seja, o cliente se sente mais seguro quanto
ao diagnédstico que damos. Outra vantagem, e
essa sim, presente na grande maioria dos Kits
de diagnéstico, tais como a placa PHD e o PC
Sentry, € o modo burn-in, executado atraves de
um software fornecido. Com ele, por exemplo,
podemos aferir o funcionamento estavel de um
PC que foi recém-montado, ou que passou por
qualguer manutengao. Deixa-lo rodando por
umas 12 horas é uma excelente medida para
evitar surpresas desagradaveis com os clientes,
do tipo “acabei de retirar o PC da manutencao
e o problema voltou”.

Secao do Leitor

Naempresa que trabalho instalamos um servidor Linux
e gostaria de sabercomo fago para bloquear sites e liberar
e fechar portas no mesmo.

Mario Celso

Liberar ou fechar portas num servidor Linux é con-

~ seguido através da configuracao de regras de firewall.

Atualmente, o firewall empregado é o iptables, sendo que
em diversos ambientes ainda se faz uso do ipchains, que
se pode considerar a vers&o anterior. Esse assunto, bem
como a configurac@o passo-a-passo, foi demonstrado
num dos artigos da PC&CIA 7. Enquanto isso, bloquear
acesso a sitesindesejados, bem como configurar listas de
controle de acesso, a partir das quais podemos restringir
ou liberar acesso a determinados usuarios, ou grupos,
numa dada faixa de horario (o que é bastante flexivel)
do dia, é possibilitada através do que conhecemos por
servidor proxy. No mundo Linux, o mais conhecido e atual-
mente empregado servidor proxy € o squid. Baseados
nele, fizemos um artigo, publicado na PC&CIA 11. Suge-
rimos a aquisicdo das edicoes anteriores, cuja solicitacao
pode ser feita através do site www.revistapcecia.com.br/

edicoes.htm.

Tenho uma maquina AMD Duron 800 Mhz instalado
numa placa-mae Soyo K7VTA Pro,com 128 MB de memodria,
Hd Quantum 20Gb, 7200 RPM -ATA/100. Posso trocar este
processador por um Athlon XP 1900+? Que providéncias
devo tomar?

Gesner Oliveira Carvalho

Conforme informagdes da propria Soyo (www.soyousa
.com), a placa-mae suporta até o Athlon XP modelo 2100+.
Para tanto, a Unica providéncia que vocé devera tomar é
realizaruma atualizacéo de BIOS, sendo que a versao mais

recente disponivel é a 2BA1.

, Foi muito boa a reportagem da PC&CIA 15 referente a |
. gravagao de cds, porém eu tenho uma duvida : quando eu
baixo um cd inteiro (cd full) num arquivo sé, como eu fago
para separar por faixas?

Wanderley

Enviem comentarios, criticas e sugestoes para:
a.leitor.pcecia @ editorasaber.com.br

ou através de cartas para Redacao PC&CIA

Rua Jacinto José de Aradujo, 315 - Sao Paulo - SP
CEP: 03087-020
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Hardware

HyperThreading
Multlprocessamento**
sera possw

Recentemente, os microprocessadores romperam a barreira
dos 3 GHz, com o lancamento do Pentium 4 a 3,06 GHz.
Mas a grande novidade ficou por conta da inclusao da tecno-
logia HyperThreading (HT) nesse novo processador, através
da qual, a Intel clama dispor de uma implementacdao onde ha
dois processadores l6gicos num tnico involucro fisico.

unico chip,

E ver pra crer, confiral

A
m |
>

Luiz Fernando Femenias V. Aizawa

A guerra dos processadores

O segmento dos processadores direcionados para o
mercado dos computadores pessoais (PC), com certeza,
é um dos mais competitivos do mundo. Apenas como
exemplo, enquanto realizamos esse artigo acerca do novo
processador da Intel, a AMD esta preparando o langa-
mento de processadores ja providos com um novo nucleo,
o Hammer, no qual a AMD esta apostando todas suas
fichas.

Contudo, atecnologia Hammer demandara novos chip-
sets, placas-mae, enfim, a principio, ndo sera possivel o
upgrade de processadores para as maquinas que atual-
mente se valem do Socket A - 462 pinos. Como exemplo,
o processador de nucleo ClawHammer, direcionado para
desktops, possui 754 pinos contra os 462 atuais do Athlon
XP. Noutra oportunidade, estaremos abordando os novos
processadores da AMD.

Pentium 4 (P4) HT

Pois bem, o0 “HT” passa a ser o principal diferencial no
esquema de nomenclatura dos processadores Intel, que,
inclusive, vem estampado no novo logotipo.

pentium 4 per;;ium‘ 4

P4 sem e com HT.

O P4 3,06 GHz HT nao é muito diferente de seus pre-
decessores de nucleo Northwood. Internamente, ele é
construido utilizando o mesmo processo PX60 com trilhas
de cobre -de espessura 0,13 um - e transistores CMOS com
largura entre seus terminais de apenas 0,065 um! Quanto
as pastilhas de silicio (wafers), a Intel continua a empregar
as de 300 mm de diametro, o que reduz consideravelmente
os custos de producao, a medida que mais processadores
podem ser produzidos por wafer.

A principal diferenga dos P4 3,06 GHz HT, em relagéo
aorestante da familia P4 (tendo como Ultimo representante
lancado o de 2,8 GHz), é justamente ter a tecnologia HT
habilitada. O que néo se sabia até agora é que a Intel
ja poderia ter integrado esta tecnologia aos P4, desde o
primeiro modelo langado de nucleo Willamette, ha dois anos
atrés. E isso, conforme serda demonstrado mais adiante no
artigo, poderia ter sido feito ao custo de minimas inclusdes
funcionais na arquitetura.

Na tabela 1 apresentamos a evolugao de todos os
nucleos que ja fizeram parte do P4 e suas caracteristicas,
onde destacamos ainda a presenca do nucleo Prescott, o
novo modelo que sera lancado em breve pela Intel.

Pré-Requisitos para a Instalacao do P4 HT

Uma boa noticia que desde ja vale a pena salientar,
€ que o soquete 478 continua sendo utilizado, de modo
que o upgrade, para os que possuam placas-mae providas
com tal soquete, é algo que pode ao menos ser intentado.
Na verdade, conforme veremos ao longo do artigo, outras
consideragdes devem ser feitas. Do ponto de vista da placa-
mae, basta um upgrade de BIOS e a verificagao do suporte
do chipset ao novo processador.

Se de um lado diversos fabricantes de placas-mae ja
disponibilizam atualiza¢des de BIOS para os seus modelos,
em seus sites, ainda ndo sao todos os chipsets integrados
em placas-mée para P4 que suportam o HT. Por enquanto,
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Tabela 1
Nucleos P4

Lo e Northwood
Frequéncia Nominal 1,3a2,0 GHz 14226 GHz 2,26 2 3,2 Ghz 3,xx a 5,xx Ghz
Frequéncia base do FSB 100 MHz 100 MHz 133 MHz 166 MHz
Rendimento do FSB Quad-Pumped (400 MHz) Quad-Pumped (400 MHz) Quad-Pumped (533 MHz) Quad-Pumped (666 MHz)
Cache de Instrugoes 12 K p-Ops 12 K p-Ops 12 K p-Ops 12 K p-Ops ?
Cache L1- Dados 8 KB 8 KB 8 KB 8 KB ?
Cache L2 256 KB 512 KB 512 KB 512 ou 1024 KB
Densidade do Circuito 0,18 um 0,13 ym 0,13 ym 0,09 um
Densidade dos transistores 0,09 pm 0,065 pm 0,065 pm 0,065 pm
Tamanho do Die 217 mm* 146 mm® 146 mm® 109.08 mm®
Numero de transistores 42 milhoes 55 milhdes 55 milhdes 330 milhoes
Transistores por mm’ 193548 trans/ mm’ 376712 trans/ mm® 376712 trans/ mm® 3025302 trans/ mm®
Voltagem do nucleo da CPU 1,75V 1,50V 1,50a 1,575V 1,25V
Consumo (corrente) 43 A 41,7 A 52,7A ~65 A
Dissipacéo de calor 75 W 62 W 82 W ~82 W
HT Nao Nao Sim Sim

~ = valor aproximado

apenas as familias 850 e 845 de chipsets Intel, em suas
versoes i845E/PE/GE/GV/G e i850E, o suportam.

Comrelagao ao cooler, devido a alta dissipagéo de calor
gerada pelo P4 HT, a Intel também introduziu um novo tipo.
Nesse quesito, ndo ha muito com o que se preocupar, uma
vez que as versoes in-a-box da Intel, além do processador,
ja vém com o cooler recomendado ao uso.

Tendo visto os requisitos de hardware, agora é a vez
dos de software. Por enquanto, apenas o Windows XP e as
distribui¢des Linux, a partir do kernel 2.4.18, é que tirardo
proveito da arquitetura do novo P4 HT. Ou seja, mesmo
que o hardware esteja preparado, se vocé instalar versoes
do Windows 9X, ME, por exemplo, nenhuma melhoria no
desempenho, oriunda da presenca do HT, sera observada.
Isso se deve ao fato de tais versées do Windows nao supor-
tarem arquiteturas de hardware multi-processadas (varias
CPUs). Se vocé estiver se perguntando “mas nao € uma
tinica CPU?”, ai vai a resposta : sim, mas internamente,
como veremos mais adiante, o P4 HT comporta-se como
se houvesse 2 processadores e é reconhecido como tal
apenas pelas versdes de sistemas operacionais que supor-
fem varias CPUs.

De fato, ao instalar o Windows XP numa maquina com
0 P4 HT, se o BIOS da placa-mae estiver atualizado e o
parametro relativo ao HT, que passa a existir no Setup,
habilitado, 2 CPUs serao reconhecidas logo na tela de
inicializacéo, durante o POST. E vocé podera visualizar o
funcionamento simultaneo dessas “duas CPUs |6gicas”, por
exemplo, no Monitor de Desempenho do Windows XP.

Beneficios Reais do P4 HT

Por haver 2 CPUs disponiveis, ha um cenario mais
propicio a execucgao simultanea de diversas aplicagoes,
independentemente dos requerimentos por desempenho
do usuario que o esteja utilizando. E isso por uma razdo
6bvia, afinal, o processamento das aplicagdes, agora, com
0 HT, podera ser distribuido a essas 2 CPUs, mesmo elas
sendo légicas.

.

? = ndo confirmado pela Intel

Apenas como exemplo, ja d& para imaginar o usuario
doméstico queimando um CD ou renderizando uma
imagem, enquanto os programas de firewall e anti-virus
rodam em segundo plano.

S0 resta saber o quéo eficiente foi a implementacao
do HT, particularmente, no que diz respeito & inclusao,
na arquitetura, da légica de apoio necessaria ao geren-
ciamento da operagao dessas 2 CPUs. A boa noticia é que
isso estara acessivel a todos os usuérios. Basta ir até o
Setup, desabilitar o HT e ver como suas diversas aplicagdes
rodam. E com ele habilitado, repetir as operacées, con-
frontando os resultados. Nem programas de benchmark
seréao necessarios, ja pensou ?!

O Hyperthrading (HT)

A primeira aparicao do HT foi nos processadores P4
Xeon, direcionados para servidores. Ambos fazem uso da
arquitetura Netburst, analisada em maiores detalhes na
PC&CIA 1.

Para melhor entendermos a adigdo do HT a arquitetura
NetBurst, convém definirthread. Pense nele como sendo um
processo que representa uma solicitacao por execugao
da parte do sistema operacional ao processador. Um pro-
cesso tem duas partes: a ativa, que é o fluxo de controle,
e a passiva, que é o espaco de enderegcamento. O thread
consiste somente no fluxo de controle. Isto garante eco-
nomia de espaco de enderegamento e como na maioria
das vezes os processos usam dados compartilhados, o uso
de varios threads no mesmo espaco de enderegcamento,
torna-se mais eficiente.

Segundo a Intel, a arquitetura NetBurst dispunha de
um bom rendimento quando executando um unico fluxo de
instrugdes, contudo, fora observado que um tipico thread
utilizava somente 35% dos recursos do processador. E foi
pensando nessa lacuna, ou melhor, subutilizagao, que os
projetistas da Intel conceberam o conceito do HT. Pura e
simplesmente, a idéia foi criar um mecanismo que possi-
bilitasse a segmentacgao da arquitetura em 2 processadores

PC & CIA N° 18 - JANEIRO 2003




Hardware

virtuais (ou légicos), de modo que, ao invés de um unico,
dois threads pudessem ser executados simultaneamente.
Para tanto, bastou incluir alguns circuitos de l6gica, tais
como alguns multiplexadores, que, fundamentalmente, fica-
ram com a incumbéncia de gerenciar o compartilhamento
dos recursos internos comuns (unidades de execugao,
por exemplo) entre os dois processadores l6gicos. E isso
representou menos de 5% de acréscimo na area do die,
quando contrastando as arquiteturas NetBurst, com e
sem HT.

Dessa forma, adicionando-se os elementos l6gicos
ao die do processador para organizar o agendamento e
controle de dois threads, a tecnologia HT disponibilizou
estes recursos subutilizados para o segundo codigo de ins-
trugdes, aumentando o troughtput (quantidade de informa-
céo processada por segundo) e, conseqientemente, o
desempenho total do sistema. A figura 2 mostra o que
foi adicionado ao ntcleo do P4 para a implementagéo do

Figurq 2 ‘
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Blocos adicionados ao P4 para colocar
o HT em funcionamento

1) Tabelas de Registro

2) Buffers para preenchimento do Trace Cache (Cache L1 de
instrugoes)

3) Préxima instrugdo no Trace Cache

4) Preditor de retorno de instrugdes

5) Médulo concentrador de insfrugdes a serem decotificadas
6) Buffer para instrugcées em processamento

7) Ponteiro para a proxima instrugdo

Arquitetura P4 HT

Agora, vejamos 0 que mudou na arquitetura Netburstdo
P4, devido a inclusao dos circuitos de apoio que provém
o suporte ao HT. Basicamente, as mudangas ocorreram

em dois setores : o front end pipeline (canal de processa-
mento principal) e a etapa de execugao out-of-order (fora
de ordem).

- Front End Pipeline

O front end pipeline (figura 3) é responsavel por prover
as instrucoes aos estagios da arquitetura que as prepa-
ram para execugao. Na figura 3a, demonstramos o que é
conhecido por trace cache hit, condicao esta, altamente
desejavel sob o angulo do melhor desempenho, que ocorre
quando asinstrugdes ja foram decodificadas e estdo arma-
zenadas no cache de instrugoes, prontas para execugao.

Jaafigura 3b mostra o oposto (o indesejavel), ouseja, 0
que ocorre quando as instrugées ainda nao estéo presentes
no cache de instrucdes (trace cache miss), e precisam
ser buscadas da memaria RAM, via cache L2, para serem
decodificadas.

Para implementar o HT, foi necessario duplicar o ITLB
(Instruction Translation Lookaside Buffer -item 5 nafigura2,
que estabelece o acesso com o Cache L2), sendo um para
cada processador légico. Similarmente, cada processador
I6gico tem dois Streaming Buffers (item 6 na figura 2),
que armazenam os bytes de instrucédo em preparacao ao
estagio de decodificacéo.

A decodificagao logica das instrucdes x86 é comparti-
Ihada a cada thread, e o Streaming Buffer de cada proces-
sador, alternadamente, alimenta os decodificadores com
estas instrugdes. Enquanto isso, a decodificacao logica
precisa ficar “de olho” no estado de informagao de cada
thread.

- Execucao out-of-order

O processo de execugao out-of-order corresponde a
uma grande quantidade de instrucdes que é simultanea-
mente avaliada e enviada para as unidades de execugéao,
mediante o estabelecimento de dependéncias entre as
instrucdes a serem executadas, ao invés de seguiraordem
do programa. Isso é feito para maximizar o numero de
instruces executadas durante um ciclo de clock. Naimple-
mentacao HT, o funcionamento deste processo pode ser
visualizado na figura 4 e consiste na alocacao de recursos,
renomeacao dos registradores, agendamento de processos
e funcbes de execugao.

Com o HT habilitado, dois processadores l6gicos podem
replicar, particionar e compartilhar os recursos da arquite-
tura NetBurst. Ao replicar os recursos, séo criados copias
dos mesmos para dois threads (ponteiros, pilhas, etc).
Particionando os recursos, estes sao divididos entre os dois
threads em execucao (buffers) e, quando compartilhados,
os recursos sao usados conforme as necessidades de
execucao dos dois threads (caches).

Como essa microarquitetura processa o cédigo através
de um s6 canal de processamento de dados, cada proces-
sador controla sele¢c6es ao longo de pontos distintos, o que
é feito a partir dos multiplexadores (os MUX, em laranja,
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na figura 4), que sao dispositivos que podem selecionar
que entrada sera processada, usando uma variavel de
selecao controlada pelos processadores l6gicos. Assim,
cada processador pode compartilhar os recursos, conforme
a necessidade.

Quando o sistema operacional envia o thread, um dos
processadores logicos logo é associado a ele, fazendo
com que a tecnologia HT utilize os recursos necessarios
do processador para sua execugao. No momento que o
segundo thread é agendado e enviado, o outro processa-
dor légico assume a sua execucao, e ai entao os recur-
sos séo replicados, divididos ou compartilhados a fim de
executa-lo.

Assim que um thread é processado e outro esta pronto
para ser carregado, o sistema operacional desativa o pro-

cessadorldgico que estava sendo usado, liberando recursos
para a execugao do proximo thread.

Conclusdo
- Dois processadores I6gicos num Unico fisico,
sim, é possivel. Estamos diante de uma técnica
de multiprocessamento refinada, que certamente
- primou por um aumento consideravel de rendi-
mento dos processadores P4. E, o que é melhor,
isso podera ser sentido até mesmo na execucao
~ de aplicagbes mais simples, a medida que varias
~ destas forem mantidas em execucao simultanea,
e certamente alavancara o aumento de produti-
vidade e interatividade no uso dos PCs.
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Paralel

Precisando de mais velocidade na impressdo? Ou, quem sabe, .
de um meio simples para transferir seus arquivos?
Aprenda, neste artigo, tudo o que a Porta Paralela pode fazer

Hardware

Todos os segredos da Porta
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por vocé e encontre, de forma facil, as respostas para todas as

suas perguntas sobre o tema.

resce diariamente a disponibilidade de periféricos

que dispdem de interfaces, digamos mais atuais,

para se comunicarem com o PC. Trata-se das inter-
faces USB e Firewire, cujo principal atrativo reside na oferta
de um maior desempenho, se bem que a um preco mais
elevado, quando comparadas a interface paralela, o alvo
deste artigo. A verdade é que a interface paralela, além
de estar presente nos sistemas computacionais desde os
primordios da informatica, da sinais de que persistira por
um bom tempo ainda.

Devido aisso, procuraremos mostrar como um UpGrade
nessa interface pode tornar seu uso mais atraente a todos
aqueles a que ela ainda se faz indispensavel, apesar do
“assédio” imposto por suas modernas e eficientes tecno-
logias concorrentes (USB e Firewire).

Veremos como acabar com aqueles indesejaveis “segun-
dinhos”que vocé sempre tem de esperar enquantoimprime
ou escaneia algo, que deixam tanto vocé quanto seu PC
literalmente “travados” durante um precioso periodo de

tempo e, também, tudo mais que a Paralela pode nos pro- ...

porcionar!

A Porta Paralela em rapidas pinceladas

O funcionamento da Porta Paralela (ou Interface Para-
lela) é extremamente simples de se entender. Os dados
sao transmitidos ao mundo exterior de forma paralela, alias,
como o préprio nome sugere. Isso quer dizer que os bits
trafegam lado a lado na midia, ou seja, o cabo que inter-
conecta o PC aos Periféricos.

Tal implementacé@o agrega uma certa velocidade ao
meio, mas por detras da agilidade que oferece, ela ndo
permite que tenhamos um cabo muito longo (maximo de
3 metros), pois a interferéncia eletromagnética gerada por
cada condutor, sobre seu “vizinho”, aliado ao efeito da
atenuacao (enfraquecimento) do sinal, que surge a medida
que o mesmo percorre a midia, podem impossibilitar o
recebimento do sinal por parte do receptor.

Felipe Diderich Birk

Na figura 1, vemos o esquema de implementacéo da
Porta da Impressora (como também é conhecida a Porta
Paralela) para que vocé tenha uma idéia mais abrangente
do que estamos falando. Note que um cabo de multiplas
vias é responsavel pela transmissao paralela entre o PC
e o periférico e que, atualmente, 8 bits de dados (1 byte)
podem ser transferidos por transmissao, a qual pode se
dar em ambos os sentidos (bidirecional). Como exemplo
de sinais de controle, temos os utilizados por uma impres-
sora para informar ao PC que ela esta ocupada, ou sem

papel.

. ‘
D2 s
D3 «— | Vias de
Bg «— | dados
D6 Gt E
Interface: D7 «— Interface:
Conector " Viasde Conector
DB -25 : controle Centronics
' 36 pinos
S iiliMias de
o terra (GND)
CABO DE MUL-
TIPLAS VIAS

Comunicacdo paralela entre PC e periférico. Em b, vemos
uma secc¢do decapada de um cabo ufilizado.

Para ser capaz de “levar” as informagées ao mundo
exterior, tal porta utiliza-se de um enderecgo de I/O (normal-
mente 378h - o0 “h” refere-se a notacéo hexadecimal) que a
identifica & CPU. Os dados sao colocados nesse endereco
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€ um agente controlador fica encarregado de despacha-los
ao meio externo.

Similarmente, os periféricos conectados também se
utilizam desse mesmo endereco para receberem o trata-
mento adequado mais tarde. Isso ocorre, também, gracas a
um outro importante recurso presente no contexto de fun-
cionamento do meio que estamos estudando: as IRQs!

E através delas (das Requisigdes de Interrupgao ou
Interrupt ReQuests) que o computador pode perceber
quando um componente de hardware do sistema precisa
de atengéo, dando a ele o tratamento adequado em fungéo
da ordem de prioridade de cada interrupgao. E nisso que
se baseia aquilo que hoje conhecemos por funcionamento
bidirecional, assunto sobre o qual falaremos mais tarde.

Isso tudo, no entanto, trata dos aspectos construtivos
ou fisicos da Porta Paralela. Existe, além disso, todo um
tratamento légico que é dado as informagdes e que com-
plementa o seu processo de funcionamento, conforme o
que veremos na sequéncia.

Os Modos Operacionais da Porta Paralela

Sao trés os modos operacionais sob os quais a Porta
Paralela pode operar : SPP, EPP e ECP.

SPP: E 0 modo padrao de funcionamento, que significa
Standart Paralel Port ou Porta Paralela Padrao. Este é o
sistema de operacéao mais simples de todos e era utilizado
na época dos primeiros PCs. Sua usabilidade nos dias de
hoje é garantida, apenas, por problemas de compatibilidade
que certos periféricos mais antigos podem ter, quando no
uso com sistemas mais atuais.

O SPP é baseado em barramento de 8 bits e apesar
de ser unidirecional, por padrao, e atingir uma taxa de
transferéncia maxima de 150Kbytes/s, também pode operar
de forma bidirecional, ou seja, ao invés de apenas enviar
dados (sentido PC->periférico), ela passa a ser capaz de
recebé-los (sentido periférico->PC).Isso, porém, forga o uso
de drivers especificos no sistema operacional, capazes de
modificar o formato nativo da transmissao dos dados. Além
disso, o recebimento de dados ocorre a uma velocidade
reduzida a metade, quando comparada a do envio, haja
vista o fato de as informagdes, neste caso, trafegarem na
formade Nibble (4 bits, a metade de um byte), fato que torna
0 SPP menos viavel. Em resumo, o envio pode ocorrer a
150 KB/s e o recebimento a, tedricos, 75 KB/s.

EPP: Este, por sua vez, trata de um mecanismo mais
avangado e faz parte da realidade de todos os computa-
dores atualmente.

Seu surgimento se deu com a criagdo de novos peri-
féricos, como os Scanners e o ZIP Driver Paralelo, que
devido as suas respectivas tecnologias, mostraram-se
muito avancados para serem utilizados com os recursos
da técnica vista anteriormente.

Hardware

O EPP, ou Enhanced Paralel Port (Porta Paralela Melho-
rada) é capaz de transmitir dados de forma mais eficiente
do que o primeiro modo. Ele € bidirecional por padrao e
alcanga uma taxa de transferéncia de dados, tedrica, de
2MB/s.

ECP: Sobressaindo-se perante os demais, o modo
ECP (Extended Capabilities Port - Porta com Capacidade
Estendida) destacou-se como um modo ainda mais eficaz,
neste tipo de transmissao de dados. Podemos entendé-lo,
como um superconjunto das qualidades dos métodos que
0 antecederam, somadas a uma outra muito especial. A
compactagao de dados!

Ele, embora seja tao rapido (taxa de transferéncia limi-
tada a2 MB/s) quanto o EPP e opere de forma bidirecional,
ainda é capaz de diminuir a quantidade de informacdes a
serem levadas ao “mundo externo”, compactando-as.

Através do algoritmo de compressao de dados RLE
(Run Length Encoded), este sistema consegue diminuirem
até 64 vezes a quantidade de bytes com a qual trabalha,
0 que da a impressao de aumentar consideravelmente
a sua velocidade de operacao, isso porque uma menor
quantidade de informacdes pode ser transmitida mais
rapidamente!

Este modo, ainda, tira proveito da técnica de DMA
(Acesso Direto a Memodria), a qual possibilita a transferéncia
de dados comamemoria RAM, sem aintervengéo da CPU,
liberando-a a execucao de outras atividades.

Como melhorar o desempenho
da Porta Paralela?

Diante do que foi visto, podemos agregar mais funcio-
nalidades a Porta Paralela através dos modos operacionais
suportados. Antes de mais nada, existem dois aspectos
fundamentais a considerar para tal.

Em primeiro lugar, para se usufruir dos modos EPP
e ECP precisamos de um cabo especial para a conexao
do periférico ao computador, em fungao de suas maiores
taxas de transferéncia de dados. Esse cabo, porém, so é
necessario para as impressoras, pois Scanners e outros
dispositivos ja o disponibilizam. De qualquer forma, vocé
pode encontra-lo nas boas lojas de informatica. Peca por
um: “Cabo Paralelo Blindado”.

Outro ponto importante se refere ao modo ECP, que
diferentemente dos demais modos de operagao, neces-
sitara de um recurso a mais do sistema. Como vimos,
trata-se de um canalde DMA, e nesse caso devemos tomar
cuidado para que conflitos de recursos nao sejam gerados.
E que ele normalmente utiliza o canal DMA 1, que é o
mesmo reservado as placas de som, por padrao. Por isso
devemos alterar os parametros desse recurso optando
preferencialmente pelo uso do canal DMA 3.

Todas as configuracdes devem ser feitas no Setup do
BIOS. Embora haja diferencas na apresentacao do Setup
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de placas-maée diferentes, procure por itens associados
ao parametro “Onboard Paralel Port” e parametrize-o em
funcao do modo que quiser e puder utilizar, considerando
todas as observagdes feitas anteriormente (lembre-se de
olhar o manual do seu periférico para saber quais modos
ele suporta!). Como exemplo, na figura 2 podemos ver os
parametros existentes no programa Setup da placa-méae

PCChips M585LMR.

Em Onboard Parallel Port, definimos o enderego de I/0 378h
e IRQ7 para a porta paralela. No pardmetro abaixo, vemos
a sele¢do do modo ECP.

Se o seuBIOS permitir, configure o modo de operagéo
da porta como “EPP+ECP” (ou “EPP&ECP”). Isso fara
com que na impossibilidade de se implementar uma
técnica, outra seja usada automaticamente.

Para se ter uma idéia do efeito que essas alteragdes
ocasionam, em termos de performance, observe nafigura 3
os resultados obtidos, na placa-méae M585, com o programa
de benchmark para porta paralela (Parallel Port Detection
and Test Utilities), disponibilizado pela Parallel Technologies
(www.Ipt.com/).

Modos de Operagao

EPP/ECP

SPP
8 bits

SPP Nibble | mm 107
4 bits

215

>

Desempenho >>maior,melhor KBls
Conexdo Micro-a-Micro

Atualmente é cada vez maior o numero de usuarios
que dispoem de, ao menos, 2 computadores. Para essas
pessoas existe uma outra vantagem em relagao ao uso da
porta paralela: “A conexao Micro-a-Micro”.

Esse é um esquema bastante interessante de serimple-
mentado, porque auxilia na transferéncia de arquivos entre
computadores, além de outros beneficios, tal como o com-
partilhamento de conexao Internet.

Para implementa-la, basta dispormos do cabo correto
e do programa adequado para tratar da comunicagéo. O
cabo que fara o papel de link, até pode ser construido
artesanalmente, mas sé para uso no modo basico (SPP), ja
que os cabos para a comunicagao nos modos EPP e ECP
(bidirecional nativo) necessitam de uma blindagem especial
e, preferencialmente, devem ser adquiridos prontos.

Na tabela 1 demonstramos o esquema de ligagéo para
a confeccao desse cabo (também comumente conhecido
por cabo Lap Link ou Null Modem paralelo). Note que vocé
precisara ainda de dois conectores DB-25 macho e de, no
maximo, 3 metros de um cabo de pelo menos, 11 vias, que
podem ser encontrados em qualquer loja de componentes
eletrénicos. P Tabela 1 )

Conector 1 ligado a Conect
(pinos) (pinos)

Quanto a parte I6gica do processo(software que tratara
da comunicacéo) temos como opcoes diversos utilitarios,
tais como o LapLink(disponivel em www.laplinkftp.com) e
ainda os recursos do préprio Windows (programa “Conexao
Direta via Cabo”, o qual ndo € instalado por padrao).

Conclusao

Pode parecer um tanto estranho estarmos nos preo-
cupando com um meio tao primitivo de comunicacgdo de
dados, como a Porta Paralela, diante das tecnologias que
estdo surgindo atualmente. Contudo, devemos lembrar
que a alta tecnologia nao faz parte da “vida” de todas as
pessoas e que ha também situacdes de emergéncia, nao
€ mesmo?

Porisso, buscar saidas para contornar as adversidades
é algo que deve ser considerado sempre, e é justamente
isso que este artigo tentou demonstrar.

Esperamos té-lo auxiliado e esclarecido as suas duvi-
das referentes ao tema proposto aqui e, como sempre, o
convidamos a trocar idéias e compartilhar suas experién-
cias conosco, para que possamos continuar tratando de
assuntos relevantes ao seu dia-a-dia.

Até a Proxima! &
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